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本用戶手冊包括但不限於其所包含的所有信息受到著作權法之保護，未經華碩電腦

股份有限公司（以下簡稱「華碩」）許可，不得任意地仿製、拷貝、摘抄、轉譯或為
其他使用或處分。本用戶手冊沒有任何型式的擔保、立場表達或其它暗示。若有任何
因本用戶手冊或其所提到之產品的所有信息，所引起直接或間接的數據流失、利益損
失或事業終止，華碩及其所屬員工恕不為其擔負任何責任。除此之外，本用戶手冊所
提到的產品規格及信息只能參考，內容亦會隨時更新，恕不另行通知。華碩不負責本
用戶手冊的任何錯誤或疏失。

本用戶手冊中所提及的產品名稱僅做為識別之用，而前述名稱可能是屬於其他公司
的註冊商標或是著作權。

本產品的名稱與版本都會印在主板/顯卡上，版本數字的編碼方式是用三個數字組
成，並有一個小數點做間隔，如 1.02G、2.03G 等...數字越大表示版本越新，而越左
邊位數的數字更動表示更動幅度也越大。更新的詳細說明請您到華碩的互聯網瀏覽或
是直接與華碩聯絡。

Offer to Provide Source Code of Certain Software
This product may contain copyrighted software that is licensed under the General 
Public License (“GPL”) and under the Lesser General Public License Version 
(“LGPL”). The GPL and LGPL licensed code in this product is distributed 
without any warranty. Copies of these licenses are included in this product.
You may obtain the complete corresponding source code (as defined in the 
GPL) for the GPL Software, and/or the complete corresponding source code 
of the LGPL Software (with the complete machine-readable “work that uses 
the Library”) for a period of three years after our last shipment of the product 
including the GPL Software and/or LGPL Software, which will be no earlier than 
December 1, 2011, either
(1) for free by downloading it from http://support.asus.com/download;
or 
(2) for the cost of reproduction and shipment, which is dependent on the 
preferred carrier and the location where you want to have it shipped to, by sending 
a request to:
ASUSTeK Computer Inc.
Legal Compliance Dept.
15 Li Te Rd.,
Beitou, Taipei 112
Taiwan
In your request please provide the name, model number and version, as stated in 
the About Box of the product for which you wish to obtain the corresponding 
source code and your contact details so that we can coordinate the terms and 
cost of shipment with you.
The source code will be distributed WITHOUT ANY WARRANTY and licensed 
under the same license as the corresponding binary/object code.
This offer is valid to anyone in receipt of this information.
ASUSTeK is eager to duly provide complete source code as required under various 
Free Open Source Software licenses. If however you encounter any problems in 
obtaining the full corresponding source code we would be much obliged if you 
give us a notification to the email address gpl@asus.com, stating the product and 
describing the problem (please do NOT send large attachments such as source 
code archives etc to this email address).
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尊敬的華碩產品用戶：

首先非常感謝您選用華碩公司產品，讓我們有機會向您提供優質的服務。為了使我們的服務讓

您更滿意，在購買後請您認真閱讀此說明並妥善保存此質量保證卡。

保修說明注意事項：

一、 請將此質量保證卡下方的用戶資料填寫完整，並由最終直接經銷商加蓋印章，如�沒有加蓋如�沒有加蓋

印章，請��購買處�蓋以保�您的權益。請務�保�購買��或�印�，��華碩公司將請��購買處�蓋以保�您的權益。請務�保�購買��或�印�，��華碩公司將

以產品的出廠日期為參照進行保修。

二、 華碩公司對在中國大陸地區（不包括港澳台地區）�售的、經合法渠道銷售給消費者的華碩

主板及顯卡產品實行五年的免費保修服務。

三、 華碩公司對在中國大陸地區（不包括港澳台地區）�售的、經合法渠道銷售給消費者的華碩

主板及顯卡產品實行全國聯保服務。注：

A. 消費者��出��規購買��或國�認可的有��證方可�受全國聯保。消費者��出��規購買��或國�認可的有��證方可�受全國聯保。

B. 如消費者�法出��規購買��或國�認可的有��證，���修��購買經銷商如消費者�法出��規購買��或國�認可的有��證，���修��購買經銷商

處�受保修服務。

四、 若經本公司判斷屬下列因素，�不屬於免費保修服務的範圍，本公司將有權利收取維修費

用：

A. ��華碩提供的質保有�期的主板、顯卡產品。��華碩提供的質保有�期的主板、顯卡產品。

B. 因�不可��外�（如：��、��、地�、��、��等）或�為之�作使用不因�不可��外�（如：��、��、地�、��、��等）或�為之�作使用不

慎造成之損害。

C. 未�產品說明���的��使用、維護、保�而造成的損�。未�產品說明���的��使用、維護、保�而造成的損�。

D. 用戶��或請�三方�員�行�修、��、�更組�、修���等。用戶��或請�三方�員�行�修、��、�更組�、修���等。

E. 因用戶�行�������不�所造成之使用��及��。因用戶�行�������不�所造成之使用��及��。

F. 本公司產品�列�標���或�法�認，��保修服務卡或與實�產品不�。本公司產品�列�標���或�法�認，��保修服務卡或與實�產品不�。

G. 其他不�常使用所造成之��及��。其他不�常使用所造成之��及��。

五、 技術支持及維修服務：

1. 我們��您先��華碩�方會員網�（http://vip.asus.com），對您購買的華碩產品我們��您先��華碩�方會員網�（http://vip.asus.com），對您購買的華碩產品http://vip.asus.com），對您購買的華碩產品），對您購買的華碩產品

進行在�註冊，註冊後您將會�期得到我們��的產品信息以及技術資料；

2. 如�您在使用華碩產品的��中�到��，您可以首先�閱用戶手冊，����；如�您在使用華碩產品的��中�到��，您可以首先�閱用戶手冊，����；

3. 您亦可��華碩中�網�技術支持��（http://support.asus.com.cn）��到��您亦可��華碩中�網�技術支持��（http://support.asus.com.cn）��到��http://support.asus.com.cn）��到��）��到��

的技術支持信息與常見��排除；

4. ��我們的在�技術支持服務區進行��（http://www.asus.com.cn/email）；技術支持服務區進行��（http://www.asus.com.cn/email）；支持服務區進行��（http://www.asus.com.cn/email）；

5. 也��您��華碩��服務 �x24 小時免費技術支持�� �00-�20-��55，由我們也��您��華碩��服務 �x24 小時免費技術支持�� �00-�20-��55，由我們 �x24 小時免費技術支持�� �00-�20-��55，由我們小時免費技術支持�� �00-�20-��55，由我們 �00-�20-��55，由我們，由我們

的在�工�師為您提供服務；（註：未開通 �00 的地區或使用�動電�，請��技 �00 的地區或使用�動電�，請��技的地區或使用�動電�，請��技

術支持電� 021-340�4�10） 021-340�4�10））

�. 如�您使用的華碩產品由於����，��維修服務，您可以直接聯�您的經銷如�您使用的華碩產品由於����，��維修服務，您可以直接聯�您的經銷

商，通�經銷商及遍佈全國的華碩展示服務中心進行後續��的�修服務。

�. ��通�何�方式���技術服務，請您務��明��知您使用的產品型�、BIOS��通�何�方式���技術服務，請您務��明��知您使用的產品型�、BIOSBIOS 

版本、搭配之��、詳細的��現象等，以利於華碩工�師能幫助您更加準�快速

地判斷出��的�因。

三年質保 全國聯保

華碩產品質量保證卡

用
戶
填
寫
資
料

用戶名稱 購買日期

聯�� 聯�電�

聯�地址

經銷商名稱 產品�類

產品型� 產品��

經
銷
商
印
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安全性須知

電氣方�的�全性

• 為避免可能的電�造成嚴重損害，在搬動電腦主機之前，請先將電腦電源�暫時
從電源插槽中拔掉。

• �您�加入���備到系統中時，請務�先連接該�備的數據�，然後再連接電
源�。可能的�，在�����備之前先拔掉電腦的電源電源�。

• �您�從主板連接或拔除任何的數據�之前，請��所有的電源�已事先拔掉。

• 在使用擴展卡或擴展卡之前，我們��您可以先���業�士的協助。這些�備
有可能會干擾接地的迴�。

• 請��電源的電壓�置已調整到本國/本區域所使用的電壓標準值。若您不��您
所屬區域的供�電壓值為何，請就近���地的電�公司�員。

• 如�電源已損�，請不�嘗試�行修復。請將之交給�業技術服務�員或經銷商
�處理。

�作方�的�全性

• 在您��主板以及加入���備之前，請務�詳加閱讀本手冊所提供的�關信
息。

• 在使用產品之前，請��所有的排�、電源�都已��地連接好。若您�現有任
何重大的瑕疵，請儘速聯絡您的經銷商。

• 為避免�生電氣短�情形，請務�將所有沒用到的螺絲、回形針及其他零�收
好，不�遺�在主板上或電腦主機中。

• 灰塵、濕氣以及劇烈的溫度�化都會影響主板的使用壽命，因此請盡量避免放置
在這些地方。

• 請勿將電腦主機放置在容易搖晃的地方。

• 若在本產品的使用上有任何的技術性��，請和經���或有經驗的技術�員聯
絡。

REACH

謹遵守 REACH（Registration, Authorisation, and Restriction of Chemicals）�理
規範，我們會將產品中的化學物質公�在華碩 REACH 網�，詳細請參考 http://csr.
asus.com/english/REACH.htm。

請勿將本主板�作一般垃圾丟棄。本產品零組��計為可回收利用。這
個�叉的垃圾桶標誌表示本產品（電器與電子�備）不�視為一般垃圾
丟棄，請依照您所在地區有關廢棄電子產品的處理方式處理。

請勿將內含汞的電池�作一般垃圾丟棄。這個�叉的垃圾桶標誌表示電
池不�視為一般垃圾丟棄。
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關於這本用������

產品用戶手冊包含了所有�您在��華碩 RAMPAGE IV FORMULA 主板時所�用
到的信息。

用戶手冊的編排方式

用戶手冊是由下�幾個章節所組成：

• �一章：產品介紹

您可以在本章節中�現諸多華碩所賦予本主板的優異特色。利用簡潔易懂的說
明讓您能很快地掌握本主板的各項特性，�然，在本章節中我們也會提及所有能
夠�用在本主板的新產品技術。

• �二章：���備信息

本章節描述所有您在��系統元�時��完成的������。詳細內容有：
處理器與內存��、跳�選擇區�置以及主板的各��備接口。

• �三章：BIOS ���置

本章節描述如何使用 BIOS �置��中的每一個菜單項目�更�系統的配置�
置。此外也會詳加介紹 BIOS 各項�置值的使用時機與參數�置。

• �四章：��支持

您可以在本章節中�到所有包含在華碩驅動��及�用��光盤中的���關
信息。

• �五章：多繪圖處理器技術支持

本章將介紹如何��與�置支持 AMD® CrossFireX™ 和 NVIDIA® SLI™ 技術
的多繪圖處理器顯卡。
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提示��

為了能夠�保您��地完成主板�置，請務�注意下�這些會在本手冊中出現的標主板�置，請務�注意下�這些會在本手冊中出現的標，請務�注意下�這些會在本手冊中出現的標
示��所代表的特殊含意。

警�：提醒您在進行某一項工作時�注意您本身的�全。

 小心：提醒您在進行某一項工作時�注意勿傷害到電腦主板元�。主板元�。元�。

 重�：此��表示您���遵照手冊所描述之方式完成一項或多項�����
的��或�置。�置。。

 注意：提供有助於完成某項工作的訣竅和其他額外的信息。信息。。

跳�帽及圖標說明圖標說明說明

主板上有一些小小的�料�，裡�有�屬��，可以��選擇區的任二�針�上有一些小小的�料�，裡�有�屬��，可以��選擇區的任二�針��料�，裡�有�屬��，可以��選擇區的任二�針��，裡�有�屬��，可以��選擇區的任二�針�
（Pin）使其�連而成一通�（短�），本手冊稱之為跳�帽。

有關主板的跳�帽使用�置，�利用以下圖標說明。以下圖為�，��置為主板的跳�帽使用�置，�利用以下圖標說明。以下圖為�，��置為的跳�帽使用�置，�利用以下圖標說明。以下圖為�，��置為�置，�利用以下圖標說明。以下圖為�，��置為，�利用以下圖標說明。以下圖為�，��置為圖標說明。以下圖為�，��置為說明。以下圖為�，��置為�置為為
「Jumper™ Mode」，�在選擇區的�一及�二�針�部份蓋上跳�帽，本手冊圖標圖標
�以�上底色代表蓋上跳�帽的位置，而空白的部份�代表空接針。以�字表示為：
[1-2]。

因此，��置為「JumperFree™ Mode」，以�圖�置為「JumperFree™ Mode」，以�圖為「JumperFree™ Mode」，以�圖
表示�為在「�二及�三�針�部份蓋上跳�帽」，
以�字表示�為：[2-3]。

Jumper Free
(Default)

2 3

Jumper Mode

1 2

哪裡可以�到更多的產品信息

您可以通�下�所提供的兩個渠道�獲得您所使用的華碩產品信息以及���的升
級信息等。

1. 華碩網�

您可以到 http://www.asus.com.cn 華碩電腦互聯網�取得所有關於華碩���產
品的各項信息。

2. 其他��

在您的產品包�盒中除了本手冊所列舉的標準配�之外，也有可能會夾帶有其他的
��，譬如經銷商所附的產品保證單據等。
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有毒有害物質或元素的名稱及含量說明標示：

電子信息產品污染控制標示：圖中之數字為產品之環保使用期限。僅
指電子信息產品中含有的有毒有害物質或元素不致�生外洩或突�從
而對環境造成污染或對�身、財產造成嚴重損害的期限。

部�名稱

有害物質或元素

鉛(Pb) 汞(Hg) 鎘(Cd)
六價鉻
(Cr(VI))

多溴聯苯
(PBB)

多溴二苯醚
(PBDE)

印刷電�板及其電
子組�

× ○ ○ ○ ○ ○

外部信�連接口及接口及及
�材

× ○ ○ ○ ○ ○

○： 表示該有毒有害物質在該部�所有均質材料中的含量均在 SJ/T 113�3-200� 標
准規�的限量��以下。

×： 表示該有毒有害物質�少在該部�的某一均質材料中的含量�出 SJ/T 113�3-
200� 標准規�的限量��，然該部�仍�合歐盟命令 2002/95/EC 的規范。

備註：此產品所標示的環保使用期限，是指在一般�常使用狀況下。
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RAMPAGE IV FORMULA 規格列表

（下�繼續）

中央處理器 支持 Intel® Socket 2011 規格插槽的�二代 Intel® Core™ i� 處
理器
支持 Intel® Turbo Boost 2.0 技術
* 請�� www.asus.com.cn 取得最新的 Intel 處理器支持列表

芯片組 Intel® X�9 Express 芯片組

內存 4  x 使用�合 non-ECC unbuffered DDR3 2400（�頻）/ 
2200（�頻）/ 2133（�頻）/ 1�00（�頻）/ 1�00 / 
1333 / 10�� MHz 內存，最高可以擴展� 32GB 內存

支持四通道內存架構
支持 Intel® Extreme Memory Profile（XMP）技術
*  對高速內存的支持會受到特�處理器之物理特性的影響，

有些高速內存僅支持每個內存通道��一�內存。請�� 
www.asus.com.cn 取得最新的內存合格供�商支持列表
（QVL）

**  請�� www.asus.com.cn 或參考本用戶手冊取得內存合格
供�商支持列表（QVL）

擴展槽 4  x PCIe 3.0 x1�（紅色）插槽，支持 x1�；x1�/x1�；x1�/
x�/x1� 與 x1�/x�/x�/x� �置

2 x PCIe 2.0 x1 插槽
* 本主板已支持 PCIe 3.0 標準規格，��� PCIe 3.0 標準的
�備時，將能支持使用其功能。�關的更新信息請上網�華碩
�網 www.asus.com 參考。

多重圖形顯示控制器 支持 NVIDIA® 4-Way SLI™ / AMD® CrossFireX™ 技術
* 4-Way SLI™ 橋接卡�另行購買。

存儲�備連接槽 Intel® X�9 Express 芯片組支持：
- 2 x SATA �.0 Gb/s 連接端口（紅色）
- 4 x SATA 3.0 Gb/s 連接端口（黑色）
-  Intel® Rapid Storage 技術，支持 SATA RAID 0, 1, 5 與 10 

磁盤陣列�置
ASMedia® ASM10�1 控制芯片：
-  2 x SATA �.0Gb/s 連接端口（紅色）
- 2 x eSATA �.0Gb/s 連接端口

網絡功能 Intel Gigabit LAN 網絡控制器

高保真音頻 內置 SupremeFX III 八聲道高保真音頻編碼器
- 噪訊比（A-Weighted）輸出：110 dB
- THD+N 以 1kHz: 95 dB 輸出
-  支持音頻接口�測、多音源獨立輸出（Multi-Streaming ）技

術與�訂前端�板音頻插孔功能
音頻功能：
SupremeFX Shielding™ 技術
1500 uF 音頻電容器
鍍�音源插孔
- X-Fi® Xtreme Fidelity™
- EAX® Advanced™ HD 5.0
- THX® TruStudio PRO™
- Creative® ALchemy
- 藍光光盤音頻內容保護
- 後側�板�備一個光纖 S/PDIF 數字輸出連接端口
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USB ASMedia® USB 3.0 控制器：
- � x USB 3.0 連接端口（4 個在後側�板，2 個在主板中央）
Intel® X�9 Express 芯片組：
-  12 x USB 2.0 連接端口（� 個在主板中央；� 個在後側�

板，包含 1 個為保�給 ROG connect 使用）

ROG 獨��頻功能 ROG Extreme �頻��：
- Slow Mode
- LN2 Mode
- PCIe x1� Lane switch
- Q_Reset
- EZ Plug
ROG Connect：
- RC Diagram
- RC Remote
- RC Poster
- GPU TweakIt
ROG Extreme Engine Digi+ II 電源�計：
- � �式 CPU 電源
- 3 �式 VCCSA 電源
- 2+2 �式內存電源
UEFI BIOS 功能：
- ROG BIOS Print
- GPU.DIMM Post
CPU Level Up
ROG GameFirst
ProbeIt
iROG
Extreme Tweaker
USB BIOS Flashback
Loadline Calibration
智能型�頻工�：
- ASUS AI Booster 工���
- O.C. Profile
�頻保護機制：
- COP EX（零組��熱保護機制 - EX）
- Voltiminder LED II
- 華碩 C.P.R.（CPU 參數�動恢復）

RAMPAGE IV FORMULA 規格列表

（下�繼續）
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RAMPAGE IV FORMULA 規格列表

其他特殊功能 華碩 EPU Engine
華碩獨�功能：
- MemOK!
- 內置開關：電源 / Reset / Clr CMOS（在後側�板）內置開關：電源 / Reset / Clr CMOS（在後側�板）開關：電源 / Reset / Clr CMOS（在後側�板）
華碩 Quiet Thermal Solution：
- ASUS Fan Xpert
華碩 EZ-DIY：
- 華碩 O.C. Profile
- 華碩 CrashFree BIOS 3 �用����
- 華碩 EZ-Flash 2華碩 EZ-Flash 2
- 華碩 MyLogo 2 ����
- ROG BIOS Wallpaper
華碩 Q-Design：
- 華碩 Q-Connector
-  華碩 Q-LED（CPU、內存、VGA、啟動�備指示燈）內存、VGA、啟動�備指示燈）、VGA、啟動�備指示燈）啟動�備指示燈）指示燈）
- 華碩 Q-Slot華碩 Q-Slot
- 華碩 Q-DIMM

後側�板�備連接端口�備連接端口連接端口端口 1 x PS/2 鍵盤/�標�合式連接端口�標�合式連接端口�合式連接端口端口
1 x Clear CMOS 開關
1 x 光纖 S/PDIF I/O �板
1 x ROG 開/關�鈕
� x USB 2.0 連接端口（1 個亦提供 ROG Connect 使用）端口（1 個亦提供 ROG Connect 使用）（1 個亦提供 ROG Connect 使用）
4 x USB 3.0 連接端口（藍色）端口（藍色）（藍色）
2 x eSATA �.0Gb/s 連接端口端口
1 x RJ-45 網絡連接端口網絡連接端口連接端口端口
� x 音源插孔

內置 I/O �備連接端口 1 x USB 3.0 連接端口可擴展 2 組 USB 3.0 連接端口端口可擴展 2 組 USB 3.0 連接端口可擴展 2 組 USB 3.0 連接端口擴展 2 組 USB 3.0 連接端口 2 組 USB 3.0 連接端口端口
3 x USB 2.0 連接端口可擴展 � 組 USB 2.0 連接端口端口可擴展 � 組 USB 2.0 連接端口可擴展 � 組 USB 2.0 連接端口擴展 � 組 USB 2.0 連接端口 � 組 USB 2.0 連接端口端口
4 x SATA �.0Gb/s 插座
4 x SATA 3.0Gb/s 插座
� x 4-pin �扇電源插座：2 x CPU / 3 x 機�� / 3 x 選用機�� / 3 x 選用 / 3 x 選用
1 x 24-pin EATX 電源插座
1 x �-pin EATX 12 V 電源插座
� x Probelt 量測點
3 x 溫度感�器插槽
1 x EZ Plug 插座 (4-pin Molex 電源插座)
1 x Power-on（電源啟動）開關
1 x 重置（Reset）開關
1 x Go �鈕
1 x En/Dis-able（開啟/關閉）Clr CMOS 開關
1 x LN2 ��跳�帽��跳�帽跳�帽
1 x Slow Mode 開關
1 x S/PDIF 數字音頻輸出插座數字音頻輸出插座輸出插座
1 x 前�板音頻（AAFP）連接插槽音頻（AAFP）連接插槽（AAFP）連接插槽
1 x 系統�板連接插槽

（下�繼續）
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★ 規格若有任何更�，恕不另行通知

BIOS 功能 2 x �4Mb UEFI BIOS、PnP、DMI 2.0、WfM 2.0、SM 
BIOS 2.5、ACPI 2.0a、多國語言 BIOS ��

�理功能 WfM 2.0、DMI 2.0、網絡�醒功能（WOL by PME）、調網絡�醒功能（WOL by PME）、調�醒功能（WOL by PME）、調調
制解調器�醒功能（WOR by PME）、PXE�醒功能（WOR by PME）、PXE

�用�� DVD 光盤 驅動及�用�� DVD 光盤提供：�用�� DVD 光盤提供： DVD 光盤提供：光盤提供：提供：
- 驅動����
- Sound Blaster® X-Fi MB2 �用���用��
- Kaspersky® 防毒��-一年期限�權版��-一年期限�權版-一年期限�權版
- 標準版 Daemon Tool Pro ����
- ROG CPU-Z
- Mem TweakIt
- 華碩 WebStorage ����
- 華碩�用���用��

主板尺寸 ATX 型式：12 x 9.� �寸（30.5 x 24.4 ��）�寸（30.5 x 24.4 ��）（30.5 x 24.4 ��）��））
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第一章 ：產品介紹

ROG� R����G��� ��� �OR���� ������ R����G��� ��� �OR���� ������������ 1-1

1.1 歡迎加入華碩愛好者的行列!

再次感謝您購買此款華碩 R����G��� ��� �OR���� ��！

本��的問世除了再次展現華碩對於��一貫具備的高質量、高性能以及高穩定
度的嚴苛要求，同時也添加了許多新的功能以及大量應�在它身上的最新技術，使得 
R����G��� ��� �OR���� ��成為華碩優質��產品線中不可多得的閃亮之星。

在您拿到本��包裝盒之後，請馬上檢查下面所列出的各項標準配件是否齊全。

若以上列出的任何一項配件有損壞或是短缺的情形，請儘速與您的經銷
商聯絡。

1.2 產品包裝

�� ROG� R����G��� ��� �OR���� ��

配件 1 x ROG� Connect 排線

1 x 3-Way S�� 橋接卡

1 x S�� 排線

1 x Cross�ire 排線

1 x 2 合 1 Q-Connect 套件

2 x 2 合 1 S�T� 3G�b/s 排線

2 x 2 合 1 S�T� 6G�b/s 排線

1 x �/O 擋�

1 x ROG� �題貼紙

1 x 12 合 1 ROG� 排線貼紙

1 x X-Socket 襯�模塊

應�程序光盤 ROG� ��驅動與應�程序 D��D 光盤

相關文件 ����

ROG� 獨家功能����



1-2 第一章：產品介紹

第
一

章

1.3 特殊功能

1.3.1 產品特寫

玩家共和國（Republic of G�amers）

玩家共和國只提供最優質的產品。我們提供最佳的�件��、最高速的性能與最��件��、最高速的性能與最���、最高速的性能與最�性能與最�與最�
新的��，歡迎對�件��有高度要求的玩家一同加�！�件��有高度要求的玩家一同加�！��有高度要求的玩家一同加�！

在玩家共和國的國度中，仁慈憐憫是弱者的行為，勇於挺身而出才是唯一王道。我
們敢說我們擅長競爭，如果您的個性符合我們的特性，請加�我們的菁英俱樂部，在
玩家共和國中讓大家感受您的存在。

支持� �G��2�11 ��的 �ntel �G��2�11 ��的 �ntel® Sandy Bridge-�� 處理器

本��支持�最新 �G��2�11 �裝，��成�存與 �C� ��xpress ��器以支持���道��支持�最新 �G��2�11 �裝，��成�存與 �C� ��xpress ��器以支持���道最新 �G��2�11 �裝，��成�存與 �C� ��xpress ��器以支持���道�成�存與 �C� ��xpress ��器以支持���道與 �C� ��xpress ��器以支持���道支持���道�道
（�� 個�存�）DDR3 �存與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel�� 個�存�）DDR3 �存與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel個�存�）DDR3 �存與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel�存�）DDR3 �存與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel）DDR3 �存與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel�存與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel與 16 � �C� ��xpress 3.� �道的 �ntel® Sandy Bridge-�� 
處理器，能提供最佳的繪圖顯示性能。�ntel性能。�ntel。�ntel® Sandy Bridge-�� 處理器是世界上性能與性能與與
運算速率最佳的處理器之一。

採� �ntel® X79 ��xpress �������

�ntel® X79 ��xpress ���採�最新的�����，是�為支持�最新的 2�11 �����採�最新的�����，是�為支持�最新的 2�11 ���採�最新的�����，是�為支持�最新的 2�11 ������，是�為支持�最新的 2�11 ����，是�為支持�最新的 2�11 ��支持�最新的 2�11 ��最新的 2�11 ��
的 �ntel® Core™ i7 ��xtreme ��dition 處理器所��，����的�對��接�加������的�對��接�加����的�對��接�加���接�加���加����
與穩定性，並提供更佳的性能。此��提供�� S�T� 6.� G�b/s 與�� S�T� 3.�性能。此��提供�� S�T� 6.� G�b/s 與�� S�T� 3.�。此��提供�� S�T� 6.� G�b/s 與�� S�T� 3.� 
G�b/s �接��，提供更�速的����率，����是����的��。��，提供更�速的����率，����是����的��。，提供更�速的����率，����是����的��。����率，����是����的��。��率，����是����的��。��是����的��。是����的��。����的��。��的��。

支持� �C�e 3.��C�e 3.�

此為最新的 �C� ��xpress 總線標準與改進的編碼方式，提供高於�� �C�e 2.� 兩
�的性能。提供 x16 link 總��最大可達 32G�B/s，以及等於 �C�e 2.� 16G�B/s 的
雙�效能。因此，�C�e 3.� 提供���所未有的����速度，並完全能向下兼容 
�C�e 1.� 與 �C�e 2.� �備，提供便利與無縫銜接。�C�e 3.� 將成為希望改進與圖形
最佳化性能的��一個必須的功能，為提供他們最新可�的技術。

*  本���支持� �C�e 3.� 標準��，��裝 �C�e 3.� 標準的�備時，將能支持�使����支持� �C�e 3.� 標準��，��裝 �C�e 3.� 標準的�備時，將能支持�使��支持� �C�e 3.� 標準��，��裝 �C�e 3.� 標準的�備時，將能支持�使�支持� �C�e 3.� 標準��，��裝 �C�e 3.� 標準的�備時，將能支持�使� �C�e 3.� 標準��，��裝 �C�e 3.� 標準的�備時，將能支持�使��備時，將能支持�使�時，將能支持�使�支持�使�使�
其功能。相關的更新��請上��華碩�� ���.asus.com ����請上��華碩�� ���.asus.com ��請上��華碩�� ���.asus.com ��

支持� S��/Cross�ireX On-Demand 技術  

�兩者都可�時，您無須僅能擇一

選擇 S�� 或 Cross�ireX？本��可以讓您有多�� G��� 選擇，�� S��/Cross�ireX��可以讓您有多�� G��� 選擇，�� S��/Cross�ireX可以讓您有多�� G��� 選擇，�� S��/Cross�ireX�� S��/Cross�ireX S��/Cross�ireX 
On-Demand 技術，支持� S�� 或 Cross�ireX ��。無�使��個配�，都能���讓支持� S�� 或 Cross�ireX ��。無�使��個配�，都能���讓 S�� 或 Cross�ireX ��。無�使��個配�，都能���讓��。無�使��個配�，都能���讓。無�使��個配�，都能���讓
您體驗到全新的顯示感受。

支持���道 DDR3 2����（��）�存�道 DDR3 2����（��）�存（��）�存

本��支持�����率為 2����（��）/22��（��）/2133（��）/2�����支持�����率為 2����（��）/22��（��）/2133（��）/2�����率為 2����（��）/22��（��）/2133（��）/2���
（��）/18��（��）/16��/1333/1�66�Hz 的 DDR3 �存，可以符合最新的�存，可以符合最新的，可以符合最新的 
3D 繪圖、多媒體與�絡應�等更高的���求。��道 DDR3 �存��可讓您的��絡應�等更高的���求。��道 DDR3 �存��可讓您的�應�等更高的���求。��道 DDR3 �存��可讓您的����求。��道 DDR3 �存��可讓您的��求。��道 DDR3 �存��可讓您的��存��可讓您的���可讓您的�
��存����，�於提�����性能。�存����，�於提�����性能。��，�於提�����性能。性能。。
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1.3.2 玩家共和國（ROG�）智能型性能與��功能

��xtreme ��ngine Digi+ ��

最佳的功率性能搭配優質元件與智能�碼化��

��xtreme ��ngine Digi+ �� �經�級，並搭配最好的日本 1�K 黑色金屬電容器。而
�碼 ��R� ��允許讓您實現可調 C�� 與�存管理效率的極限性能。��精確的調
整，�造更好的效率、穩定性、雙壽命與完整����的性能。

ROG� Connect

即�即�� - ��家的方式��！ 

利� ROG� Connect 接���您的筆記本電腦來監��式機狀態並實時調整��
���-正如 �1 賽車工程師般�業地調教賽車。ROG� Connect �� �SB ��線�
接您的����筆記本電腦，讀取並�出�您的筆記本電腦上顯示，以提供您查看 
�OST 碼與實時顯示的�件狀態，並能在�件支持�上實時直接地調整��。

G�ame�irst

您�要的速度由您��

維持�低的�絡延時才能讓你在�絡游戲中戰勝更多。這就是為何 ROG� �要介紹 
G�ame�irst，此功能根�您的�求來管��絡流量，排序�絡程序先後順序，如此您
便可以在低 ping time 的�絡游戲中狂擊對�，同時聆聽在線音樂、下載或上�分享
文件案，或與朋友在線聊天。

X-Socket 功能

新舊散熱器都可使�

不�扔掉昂貴的 �G��1366 散熱器了！有了 X-Socket，您只�把 �G��2�11 襯�
換成 1366 襯�，就可以繼�使�您原先��上的風扇了。

ROG� B�OS �rint

一個按鍵就能輕鬆分享您的 B�OS ��

ROG� 提供一個全新的 ����� B�OS 功能以因應��體驗的�求。Rampage ��� 
�ormula 的 ROG� B�OS �rint 功能可讓��只要一個按鍵就能輕鬆將自己的 B�OS �
�與好友分享，這也表示使�相機拍下 B�OS 屏幕畫面的日子�經結束。

G���.D��� �ost 

僅�進� B�OS，便能輕鬆查看您的顯卡與�存！

讓您在 B�OS 程序中就能輕鬆查看顯卡狀態與�存！甚�在您進�操作��之�就
能發現潛在問題！��玩家也能省下在極�的��狀態中檢測零件故障的寶貴時間。
有了 G���.D��� �ost 功能，就能在 B�OS 程序中�速�簡易檢查顯卡與�存狀態，
繼�維持�破紀錄��表現！
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�robelt 功能

提供您�動以�件為基礎的�� 

�robelt（探針）功能提供檢測來自��的測量�，可清楚地確認來自上面提供的這
八個���的檢測狀態，讓您��多功能電表精確地得知從何處�速取得在精確的讀
�。

iROG�

智能型多重��器唾�可得

iROG� 為一個特殊的��，提供�個 ROG� 重要功能，讓您可以在任何階段完全�
���。這項��提供給高級的玩家操�與管理，以達到一個�件的水準。iROG� 可
以大大地�加喜愛��玩家們在��時的樂趣，並�可以提供��維護與更多的管理
��和效率。

B�OS �lashback

雙 B�OS RO�，雙 B�OS ��，雙重靈活��

��玩家都�要靈活的 B�OS ��！搭配最新 B�OS �lashback，讓電腦玩家能�對
��更有�心。B�OS �lashback 提供可以在��時，同時�存在兩個 B�OS 的能力。
多�像 SaveG�ame（游戲�存）功能，使�ㄧ個 B�OS 冒險來��，而另一個 B�OS 
要�存先�的版本��。B�OS �lashback 則提供最佳的便利讓您輕鬆��！

�SB B�OS �lashback

更新 B�OS 可以永遠都那麼容易

�SB B�OS �lashback 提供有史以來最簡�更新 B�OS 的方法。��可以輕鬆嘗試
使�新的 B�OS 版本來進行��，不�要進� B�OS 或操作��，只要�� �SB 存
儲�備然後按下 B�OS �lashback 按鈕三秒鐘，B�OS 程序就會自動在待機狀態下更
新，從此以後��無須再煩惱，並擁有無與倫比的便利性。

C�� �evel �p 功能

輕鬆�擊，立即�級

您曾希望自己可以擁有一個更貴的 C�� 嗎？現在毋�額�花錢，只要使�玩家共
和國的 C�� �evel �p 功能就能�級您的 C�� 喔！只要選擇您欲��的處理器，剩
下的就交給��代勞。您只要看看新 C�� 的速度並立即享受它所�來的優異性能就
對了！��真是再簡�也不�了。

支持� ��xtreme T�eaker 技術 

一次調整最佳化性能   

��xtreme T�eaker 能�一次找到所有最佳化的性能��之處，不�您找尋的是�率
調整�備、電壓調整�備、或�存�率�備，都能在 ��xtreme T�eaker 找到！
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電壓提醒指示燈（��oltiminder ���D ��）

友善隨時提醒電壓狀態

在追求極致性能的�程中，��調�是不可或缺�有相�風險的�法。�如�速�性能的�程中，��調�是不可或缺�有相�風險的�法。�如�速�的�程中，��調�是不可或缺�有相�風險的�法。�如�速�
顯示在“紅色範圍”，則��上的電壓提醒指示燈（��oltimminder ���D ��）會以不同��上的電壓提醒指示燈（��oltimminder ���D ��）會以不同上的電壓提醒指示燈（��oltimminder ���D ��）會以不同
燈號顯示各個元件（如：處理器、�CH、�存）的電壓狀態，讓您隨時檢測��時的�存）的電壓狀態，讓您隨時檢測��時的）的電壓狀態，讓您隨時檢測��時的檢測��時的��時的
電壓狀態。

元件�熱�護機�（CO� ��X）

提供最大��性能��護處理器與��的�熱性能��護處理器與��的�熱��護處理器與��的�熱��的�熱的�熱

CO� ��X 功能為提供在��時�加��的電壓，而不��心�熱的問題。本功能���的電壓，而不��心�熱的問題。本功能�的電壓，而不��心�熱的問題。本功能�
可以監�與�護�熱的 G���。在啟�最高性能表現時，CO� ��X 機�能提供更自由性能表現時，CO� ��X 機�能提供更自由表現時，CO� ��X 機�能提供更自由
與極少的限�，而達到最大的性能表現。性能表現。表現。

�oadline Calibration

最佳的電源提�讓處理器���極致！

�oadline calibration 可以在��負載量大的時候，確�處理器電壓維持�穩定與最佳
性能的狀態。提供喜愛��的玩家們享受��的極限��能�與測試成�。的狀態。提供喜愛��的玩家們享受��的極限��能�與測試成�。��的極限��能�與測試成�。的極限��能�與測試成�。

1.3.3 清晰音質

極致音�音�

Supreme�X ���™ ��音���方案是一個具備精選 1���u� 電容器的八�道高���音���方案是一個具備精選 1���u� 電容器的八�道高���方案是一個具備精選 1���u� 電容器的八�道高�高�
真音���，提供��無�的音�的同時，�最�於�造游戲��。由於採�金屬��，提供��無�的音�的同時，�最�於�造游戲��。由於採�金屬音�的同時，�最�於�造游戲��。由於採�金屬的同時，�最�於�造游戲��。由於採�金屬游戲��。由於採�金屬��。由於採�金屬 
電磁護蓋以及特殊��的電路�，先進的 Supreme�X Shielding™ 屏蔽技術可以隔絕
�碼來源中的模��號以提供優異的��與高�真度，�金音源��則確�您能聽到來源中的模��號以提供優異的��與高�真度，�金音源��則確�您能聽到模��號以提供優異的��與高�真度，�金音源��則確�您能聽到以提供優異的��與高�真度，�金音源��則確�您能聽到
豐富�高�真音�。經�實�測試，��比達到（S�R）11�dB，提供��無�真的音�。經�實�測試，��比達到（S�R）11�dB，提供��無�真的。經�實�測試，��比達到（S�R）11�dB，提供��無�真的
音�。。

Supreme�X ���™ 支持�許多業界標準，包�� ���X支持�許多業界標準，包�� ���X許多業界標準，包�� ���X® �.� �dvanced HD、Creative
® ��chemy 以及 THX® TruStudio™ �RO，所以與現場表演、電影以及錄音室相同
的高水準音�都能在電腦上�實重現。�與 Sound Blaster音�都能在電腦上�實重現。�與 Sound Blaster都能在電腦上�實重現。�與 Sound Blaster® X-�i �B2 程序結合，程序結合，結合，
Supreme�X ���™ 絕對是以真實�音�果提供最佳游戲體驗的完�選擇。音�果提供最佳游戲體驗的完�選擇。果提供最佳游戲體驗的完�選擇。游戲體驗的完�選擇。體驗的完�選擇。

1.3.�� ��功能技術

真正支持� �SB 3.� ��支持� �SB 3.� �� �SB 3.� ��

1� �速的高速����率！����率！��率！

��最新的��標準 �SB 3.�，體驗 ��.8 G�b/s ��速����速率，輕鬆地與新最新的��標準 �SB 3.�，體驗 ��.8 G�b/s ��速����速率，輕鬆地與新����速率，輕鬆地與新��速率，輕鬆地與新
一代的元件與接����接。�SB 3.� 的����率為��的 1� �，同時也可以向接����接。�SB 3.� 的����率為��的 1� �，同時也可以向。�SB 3.� 的����率為��的 1� �，同時也可以向����率為��的 1� �，同時也可以向��率為��的 1� �，同時也可以向
下兼容於 �SB 2.� ��。兼容於 �SB 2.� ��。於 �SB 2.� ��。

支持� S�T� 6G�b/s 技術 S�T� 6G�b/s 技術 

體驗未來的�存性能�存性能

本��支持�新一代 Serial �T�（S�T�）�存接�，�� Serial �T� �接��支��支持�新一代 Serial �T�（S�T�）�存接�，�� Serial �T� �接��支新一代 Serial �T�（S�T�）�存接�，�� Serial �T� �接��支�存接�，�� Serial �T� �接��支，�� Serial �T� �接��支�� Serial �T� �接��支 Serial �T� �接��支��支
持�高達 6.� G�b/s ����率，擁有更�的兼容性、更�的����率、����是高達 6.� G�b/s ����率，擁有更�的兼容性、更�的����率、����是����率，擁有更�的兼容性、更�的����率、����是��率，擁有更�的兼容性、更�的����率、����是兼容性、更�的����率、����是性、更�的����率、����是����率、����是��率、����是��是是
��的��。的��。
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1.3.� 搭配�件�件

Kaspersky® 防毒�件�件 

最佳的防毒與防駭�件�件

Kaspersky® 個人防毒�件提供個人玩家與家�����優�的�毒防護。此�件�件提供個人玩家與家�����優�的�毒防護。此�件提供個人玩家與家�����優�的�毒防護。此�件�件
是基於高級的防毒技術，程序包�� Kaspersky高級的防毒技術，程序包�� Kaspersky的防毒技術，程序包�� Kaspersky程序包�� Kaspersky包�� Kaspersky® 防毒程序��，隨時隨地針對��的程序��，隨時隨地針對��的��，隨時隨地針對��的
惡意程序進行檢測與提供高性能的防護。程序進行檢測與提供高性能的防護。進行檢測與提供高性能的防護。檢測與提供高性能的防護。與提供高性能的防護。性能的防護。的防護。

標準� D����O� Tools �ro 程序程序

光盤與��磁盤的真正工具與��磁盤的真正工具磁盤的真正工具的真正工具

D����O� Tools �ro 程序提供備�� CD、D��D與�光光盤的必要功能。它能將光程序提供備�� CD、D��D與�光光盤的必要功能。它能將光提供備�� CD、D��D與�光光盤的必要功能。它能將光光盤的必要功能。它能將光的必要功能。它能將光
學���換為��磁盤並模��備以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程���換為��磁盤並模��備以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程�換為��磁盤並模��備以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程磁盤並模��備以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程並模��備以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程�備以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程以在��文件案上工作。D����O� Tools �ro 程文件案上工作。D����O� Tools �ro 程案上工作。D����O� Tools �ro 程程
序可以��管理�機、筆記本電腦以及�你筆電中的��、音樂、圖像以及��文件可以��管理�機、筆記本電腦以及�你筆電中的��、音樂、圖像以及��文件筆記本電腦以及�你筆電中的��、音樂、圖像以及��文件以及�你筆電中的��、音樂、圖像以及��文件��、音樂、圖像以及��文件、音樂、圖像以及��文件圖像以及��文件以及��文件文件
案。

ROG� C��-Z 程序程序

C��-Z 全新��

ROG� C��-Z 程序是一個由 C���D ��的��化 ROG� 玩家共和國版本。在獨特的程序是一個由 C���D ��的��化 ROG� 玩家共和國版本。在獨特的是一個由 C���D ��的��化 ROG� 玩家共和國版本。在獨特的
面���下，它提供與原先版本相同的功能與可靠度。使�全新面貌的 ROG� C��-Z 
以�實顯示您 C�� 的相關��以及您的獨一無�。��以及您的獨一無�。以及您的獨一無�。

�em T�eak�t 程序程序

動態時鐘調整，�存效率測量�時鐘調整，�存效率測量�調整，�存效率測量��存效率測量�效率測量�

�更改 B�OS 程序中的�存��時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！更改 B�OS 程序中的�存��時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！ B�OS 程序中的�存��時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！程序中的�存��時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！中的�存��時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！�存��時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！時，重新啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！啟動總是��時間。現在�不�再煩惱！總是��時間。現在�不�再煩惱！
有了 �em T�eak�t 程序，您可以實時調整�存、查看您的�存性能分�，同時上�程序，您可以實時調整�存、查看您的�存性能分�，同時上�，您可以實時調整�存、查看您的�存性能分�，同時上�實時調整�存、查看您的�存性能分�，同時上�調整�存、查看您的�存性能分�，同時上��存、查看您的�存性能分�，同時上�、查看您的�存性能分�，同時上�查看您的�存性能分�，同時上�您的�存性能分�，同時上��存性能分�，同時上�分�，同時上�
並分享您的在線排�。在線排�。排�。
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2.1 主板安裝前

主板以及擴展卡都是由許多精密複雜的集成電路元件、集成性芯片等所構成。而這
些電子性零件很容易因靜電的影響而導致損壞，因此，在您動�更改主板上的任何設
置之前，請務必先作好以下所列出的各項預防措施。

• 在處理主板上的內部功能設置時，您可以先拔掉電腦的電源線。

• 為避免生成靜電，在拿取任何電腦元件時除了可以使�防靜電�環之
外，您也可以觸摸一個有接地線的物品或者金屬物品像電源外殼等。

• 拿取集成電路元件時請盡量不要觸碰到元件上的芯片。

• 在您刪除任何一個集成電路元件後，請將該元件放置在絕緣墊上以隔
離靜電，或者直接放回該元件的絕緣包裝袋中保存。

• 在您安裝或刪除任何元件之前，請確認 �TX 電源的電源開關是切換
到關閉（O��）的位置，而最安全的做法是先暫時拔出電源的電源
線，等到安裝/刪除工作完成後再將之接回。如此可避免因仍有電力
殘留在系統中而嚴重損及主板、外圍設備、元件等。
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2.2 主板��主板��

2.2.1 主板�構�主板�構��構�

關於面板連接插座與內部連接插座的相關信息，請參考 2.2.8 內部連接
端口 與 2.3.10 後側面板連接端口 一節中的說明。
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主板元件說明元件說明

連接插槽/開關與跳線選擇區/插槽 頁數

1. Q Reset button 2-14

2.  C��, chassis and power fan connectors (4-pin C��_��N;  
4-pin C��_O�T; 4-pin CH�_��N1/2/3; 4-pin 
O�T_��N1/2/3)

2-31

3. Thermal sensor cable connectors (2-pin O�T_T����1–3) 2-28

4. DDR3 D��� slots channel �, B, C and D 2-5

5.  �TX power connectors (24-pin ���TX�WR; 8-pin 
���TX12��)

2-32

6. �G��2011 C�� socket 2-4

7. Debug ���Ds 2-19

8. �N2 �ode jumper 2-24

9. Slow �ode Switch 2-15

10. �ower-on Switch 2-12

11. Reset Switch 2-12

12. �C�e x16 �ane Switch 2-14

13. G�o Button 2-13

14. �SB 3.0 connector (20-1 pin �SB3_56) 2-28

15.  �ntel X79 Serial �T� 3G�b/s connectors (7-pin 
S�T�3G�_1–4 [black])

2-26

16.  �ntel X79 Serial �T� 6G�b/s connectors (7-pin 
S�T�6G�_1/2 [red])

2-25

17.  �S�edia Serial �T� 6G�b/s connectors (7-pin 
S�T�6G�_��1/��2 [black])

2-27

18.  System panel connector (20-8 pin ��N���) 2-35

19.  �SB 2.0 connectors (10-1 pin �SB78; �SB910; 
�SB1112)

2-29

20.  B�OS button 2-13

21. Digital audio connector (4-1 pin S�D��_O�T) 2-30

22. �ront panel audio connector (10-1 pin ����) 2-32
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2.2.2 中央處理器（C��）

本主板具備一個 �G��2011 處理器插槽，本插槽是專為第二代 �ntel® Core™ i7 
��xtreme ��dition 處理器所設計。

• 在您購買本主板之後，請確認在 �G��2011 插座上附有一個即插即
�的保護蓋，並且插座接點沒有彎曲變形。若是保護蓋已經丟失或是
沒有保護蓋，或者是插座接點已經彎曲，請立即與您的經銷商聯絡。

• 在安裝完主板之後，請將這個即插即�的保護蓋保留下來。只
有 �G��2011 插槽上附有即插即�保護蓋的主板符合 Re t u r n 
�erchandise �uthorization（R��）的要求，華碩電腦才能為您處
理產品的維修與保修。

• 本保修不包括處理器插座因遺失、錯誤的安裝或不正確的卸除即插即
�保護蓋所造成的丟失。

當您安裝 C�� 時，請確認所有的電源接口都已拔除。
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2.2.3 系統內存

本主板配置有四組 DDR3（Double Data Rate 3）內存條插槽。

內存��設置��設置設置

DDR3 內存條擁有與 DDR2 或 DDR 內存條相同的外觀，但是 DDR3 內
存插槽的缺口與 DDR2 或 DDR 內存插槽不同，以防止插入錯誤的內存
條。
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內存設置

您可以任意選擇使� 1G�B、2G�B、4G�B 與 8G�B 的 unbuffered non-��CC DDR3 內
存條至本主板的內存插槽上。

• 您可以在 Channel �、Channel B、Channel C 與 Channel D 安裝不
同容量的內存條，在雙通道設置中，系統會檢測較低容量通道的內存
容量。任何在較高容量通道的其他內存容量，會被檢測為單通道模式
執行。

• 由於 C�� 的配置，DDR3 2200/2000/1800 �Hz 內存條會以默認
值 DDR3 2133/1866/1600 �Hz 頻率運行。

• 最大內存容量 32G�B 可以由 8G�B（或以上）的內存條支持，當 8G�B 
內存條上市時，華碩會立即更新內存合格供應商支持列表（Q���）。

• 根據 �ntel 處理器規格，��內存電壓低於 1.65�� 以保護處理器。

• 在本主板請使�相同 C�（C�S-�atency 行地址控制器延遲時間）內
存條。為求最佳兼容性，��您使�同一廠商所生產的相同容量型號
之內存。

• 由於 32-bit Windows 操作系統內存地址空間的限制，當您安裝 4G�B 
或更多的內存條時，系統實際可�的總內存只有 3G�B 或更少。為充
分利�內存，您可以執行以下任一動作：

 -  若您使� 32-bit Windows 操作系統，��系統內存最高安裝 3G�B 
即可。

 -  當您的主板安裝 4G� B 或更多的內存時，��您安裝 64-b i t 
Windows 操作系統。

    若需要更詳細的數據，請訪問 �icrosoft 網站 http://support.
microsoft.com/kb/929605/zh-tw。

• 本主板不支持 512 � b（64� B）芯片的內存條（內存容量以 
�egabit 計算，8 �egabit/�b=1 �egabyte/�B）。

• 默認的內存運行頻率是根據其 S�D（Serial �resence Detect）。在
默認狀態下，某些內存在超頻時的運行頻率可能會較供應商所標示的
數值為低。若要讓內存條以供應商的數值或更高的頻率運行，請參考 
3.3 ��xtreme Tweaker 菜單 一節中，�動調整內存頻率的說明。

• 在全負載（4 D���）或超頻設置下，內存條可能需要更佳的冷卻系
統以維持運行的穩定。
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R����G��� ��� �OR���� 主板合格供應商列表（Q���）主板合格供應商列表（Q���）合格供應商列表（Q���）
DDR3 2400�Hz

R����G��� ��� �OR���� 主板合格供應商列表（Q���）
DDR3 2200�Hz

R����G��� ��� �OR���� 主板合格供應商列表（Q���）
DDR3 2133�Hz

供應商 型號 容量
SS/
DS

芯片
廠牌

芯片
型號

時鐘 電壓
支持內存插槽（選購）插槽（選購）

1 D��� 4 D���

Transcend TX2400K��-4G�K (381850)(X��) 2G�B DS - - - 1.65 • •

Transcend TX2400K��-4G�K(374243)(X��) 2G�B DS - - - 1.65 •

供應商 型號 容量
SS/
DS

芯片
廠牌

芯片
型號

時鐘 電壓
支持內存插槽（選購）插槽（選購）

1 D��� 4 D���

G�.SK��� �3-17600C�8D-4G�B�S(X��) 4G�B(2xG�B) DS - - 8-8-8-24 1.65 •

G�.SK��� �3-17600C�9D-4G�BTDS(X��) 4G�B(2x2G�B) DS - - 9-9-9-24 1.65 •

G����� G���T34G�B2200C9DC(X��) 4G�B(2x2G�B) DS - - 9-10-9-28 1.65 • •

G����� G���T38G�B2200C9�DC(X��) 8G�B(2x4G�B) DS - - 9-11-9-28 1.65 •

K�NG���X ��K��85�-B8KH�(X��) 4G�B(2x2G�) DS - - - 1.5~1.7 •

供應商 型號 容量
S S /
DS

芯片
廠牌

芯片
型號

時鐘 電壓

支 持 內 存 插 槽 
（選購）

1 D��� 4 D���

�-D�T� 8154� 1044(X��) 2G�B SS - - 9-9-9-24 1.55-1.75 •

�-D�T� �X3�2133C2G�9B(X��) 2G�B SS - - 9-11-9-27 1.55~1.75 •

�-D�T� �X3�2133G�C2G�9B(X��) 2G�B SS - - 9-9-9-24 1.55-1.75 •

�pacer 78.B�G���4.��D0C(X��) 8G�B(2x4G�B) DS - - 9-9-9-24 - • •

CORS��R C�T4G�X3�2B2133C9(X��) 4G�B(2x2G�B) DS - - 9-10-9-27 1.5 • •

G����� G���34G�B2133C9DC(X��) 4G�B(2x2G�B) DS - - 9-9-9-28 1.65 •

K�NG�STON KHX2133C9�D3T1K2/
4G�X(X��)

4G�B(2x2G�B) DS - - - 1.65 •

K�NG�STON KHX2133C9�D3T1K2/
4G�X(X��)

4G�B(2x2G�B) DS - - 9 1.65 •

K�NG�STON KHX2133C9�D3W1K2/
4G�X(X��)

4G�B(2x2G�B) DS - - 9 1.65 •

K�NG�STON KHX2133C9�D3X2K2/
4G�X(X��)

4G�B(2x2G�B) DS - - 9 1.65 •

K�NG�STON KHX2133C9�D3X2K2/
4G�X(X��)

4G�B(2x2G�B) DS - - 9-9-9-24 1.65 • •

K�NG�STON KHX2133C9�D3T1�K4/
8G�X(X��)

8G�B(4x2G�B) DS - - 9 1.65 •

OCZ OCZ3XT���2133C9���4G�K 2G�B DS - - 7-7-7-20 1.65 •

�atriot �����34G�2133C9K(X��) 4G�B(2x2G�B) DS - - 9-11-9-27 1.66 • •
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R����G��� ��� �OR���� 主板合格供應商列表（Q���）主板合格供應商列表（Q���）合格供應商列表（Q���）
DDR3 2000�Hz

供應商 型號 容量
SS/
DS

芯片
廠牌

芯片型號型號 時鐘 電壓

支持內存插槽插槽 
（選購）

1 D��� 4 D���

�-D�T� �X3�2000G�B2G�9B(X��) 2G�B DS - - 9-11-9-27 1.55 
~1.75

•

�pacer 78.��G�D5.9KD(X��) 6G�B 
(3x2G�B)

DS - - 9-9-9-27 - • •

Crucial B�12864B��2009.8S�B3(����) 1G�B SS - - 9-9-9-28 2 •

K�NG�STON KHX2000C9�D3T1K3/6G�X(X��) 6G�B 
(3x2G�B)

DS - - 9 1.65 • •

Transcend TX2000K�N-8G�K (388375)(X��) 4G�B DS - - - 1.6 • •

���X��� �X�3��S2G�2000�G�28��(X��) 2G�B DS - - - 1.65 • •

���X��� �X�3��S4G�K2000�G�28��(X��) 4G�B 
(2x G�B)

DS - - - 1.65 •

G�ingle ��3�RSS673�801� 2G�B DS - - 9-9-9-24 - • •

�atriot �X7312G�2000���K(X��) 12G�B 
(3x4G�B)

DS - - 9-11-9-27 1.65 •

�atriot ���T36G�2000��K(X��) 6G�B 
(3x2G�B)

DS - - 8-8-8-24 1.65 •

Team TXD32048�2000C9(X��) 2G�B DS Team T3D1288RT-20 9-9-9-24 1.5 • •

Team TXD32048�2000C9-�(X��) 2G�B DS Team T3D1288�T-20 9-9-9-24 1.5 •

Team TXD32048�2000C9-�(X��) 2G�B DS Team T3D1288RT-20 9-9-9-24 1.6 • •

R����G��� ��� �OR���� 主板合格供應商列表（Q���）主板合格供應商列表（Q���）合格供應商列表（Q���）
DDR3 1866�Hz

供應商 型號 容量
SS/
DS

芯片
廠牌

芯片型號型號 時鐘 電壓

支持內存插槽插槽 
（選購）

1 D��� 4 D���

�-D�T� �X3�1866G�C2G�9B(X��) 2G�B SS - - 9-11-9-27 1.55~1.75 • •

�-D�T� �X3�1866G�C4G�9B(X��) 4G�B DS - - 9-11-9-27 1.55~1.75 • •

CORS��R C�Z8G�X3�2�1866C9(X��) 8G�B 
(2x4G�B)

DS - - 9-10-9-27 1.5 • •

G�.SK��� �3-14900C�9Q-16G�BX�(X��) 16G�B 
(4x4G�B)

DS - - 9-10-9-28 1.5 •

G�.SK��� �3-15000C�9D-4G�BTD(X��) 4G�B 
(2x2G�B)

DS - - 9-9-9-24 1.65 •

G�.SK��� �3-14900C�9D-8G�BSR(X��) 8G�B 
(2x4G�B)

DS - - 9-10-9-28 1.5 • •

G�.SK��� �3-14900C�9Q-8G�B��D(X��) 8G�B 
(2x4G�B)

DS - - 9-9-9-24 1.6 • •

K�NG�STON KHX1866C9D3T1K3/3G�X(X��) 3G�B 
(3x1G�B)

SS - - - 1.65 • •

OCZ OCZ3�1866C9���6G�K 6G�B 
(3x2G�B)

DS - - 9-9-9 1.65 • •

�atriot �XD34G�1866���K(X��) 4G�B 
(2x2G�B)

SS - - 9-9-9-24 1.65 • •

Team TXD32048�1866C9(X��) 2G�B DS Team T3D1288RT-16 9-9-9-24 1.65 • •
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2.2.4 擴展插槽擴展插槽插槽

安裝或卸除任何擴展卡之前，請暫時先將電腦的電源線拔出。如此可免
除因電氣殘留於電腦中而發生的意外狀況。

插槽編號 插槽說明

1 �C�e 3.0 x16_1 插槽插槽

2 �C�e 3.0 x8_2 插槽插槽

3 �C�e 2.0 x1_1 插槽插槽

4 �C�e 3.0 x16/8_3 插槽插槽

5 �C�e 2.0 x1_2 插槽插槽

6 �C�e 3.0 x8_4 插槽插槽

• 請參考以下的安裝設置表�行安裝。請參考以下的安裝設置表�行安裝。

�C�e 
x16 插

槽#
單張� ��G�� ��G�� S��/C� 3-Way S��/

C�X 
Quad S��/ S��/

C�X

1 x16 x16 x16 x16

2 — — x8 x8

4 — x16 x16 x8

6 — — — x8

• 當在執行 Cross�ireX™ 或 S�� 模式時，��提供系統充足的電力供
應。請參考 2-33 頁的說明。

• 當安裝至四張��卡的高�載運行環�時，請確認連接 6-pin �C�e 電當安裝至四張��卡的高�載運行環�時，請確認連接 6-pin �C�e 電 6-pin �C�e 電電
源接口以確保穩定的電源。

• 當您安裝多張��卡時，��您將後側��的���線連接至主板上標�卡時，��您將後側��的���線連接至主板上標時，��您將後側��的���線連接至主板上標��的���線連接至主板上標的���線連接至主板上標主板上標上標
示 CH�_��N1/2/3 的插座，以獲得更良好的散熱環�。
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本主板使�的中�要求一�表主板使�的中�要求一�表使�的中�要求一�表

� B C D �� � G� H

�C���_X16_1 共享 – – – – – – –

�C���_X8_2 共享 – – – – – – –

�C���_X16/X8_3 共享 – – – – – – –

�C���_X8_4 共享 – – – – – – –

�C���_X1_1 共享 – – – – – – –

�C���_X1_2 – 共享 – – – – – –

�S� �SB3#1 – 共享 – – – – – –

�S� �SB3#2 – – – 共享 – – – –

�S� �SB3#3 共享 – – – – – – –

�S� S�T�6#1 – 共享 – – – – – –

�ntel W82579 – – 共享 – – – – –

�S� S�T�6#2 – – – 共享 – – – –

��HC�#0 – – – – – – – 共享

��HC�#1 – – – – – 共享 – –

High Definition �udio – – – – – – 共享 –

S�T� #0 – – 共享 – – – – –

S�T� #0 – – – – 共享 – – –
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1. 啟動開關

按一下啟動開關（ST�RT），可以讓您喚醒系統或啟動，下��示開關在主板上
的位置。

2.2.5 主板上的內置開關

當您想要針對未安裝在��的裸板或是開放��的系統作性能調校時，主板上內置
的開關按鈕與重置按鈕可以方便您迅速地開關�或是重置系統。

2. 重置開關

按下重置開關以重新啟動系統。
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3. G�O 按鈕

在 �OST（啟動自我測試）前按下本按鈕以啟� �emOK!，或按下後當在操作
系統內臨時要超頻時，快速載入默認文件（G�O_Button 文件）。

4. B�OS 按鈕

本主板內置兩個 B�OS，按下 B�OS 按鈕可以切換 B�OS 並載入不同的 B�OS 設
置。靠近該顆 B�OS 旁的指示燈，若亮燈則表示正在使�該 B�OS。
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5. �C�e x16 通道開關

這些滑動的開關提供您啟�或關閉相應的 �C�e x16 插槽。當其中一個已安
裝的 �C�e x16 卡發生故障時，您就可以使�此滑動開關來找出哪一張�卡發生錯
誤，而無須卸除�卡才能檢查。

6. Q reset 按鈕

當 �N2_�ode 跳線未運行且您的 C�� 無法恢復運行時，按下 Q reset（重
置）按鈕暫時停止 C�� 的電源供應並協助 C�� 從凍�狀態恢復。
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7. Slow �ode 開關

本開關適�在�N2測試。某些處理器要達到最高頻率的最適溫度範圍很小，所
以在高頻率下高於或低於最適溫度都會導致系統不穩定。且一旦要從高頻率轉換
至低頻率時若溫度回升不夠快時系統則會死�，要克服這個問題，只要在溫度與
最大頻率異步時的關鍵時刻立即切換至"Slow" 模式即可避免死�。

Slow mode 開關只有在 �N2 模式針腳設為啟動時才能使�。請見 2-24 
頁的說明。
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2.2.6 內置 ���D 指示燈

本主板上內置一些指示燈，�來�示處理器、內存、NB（北橋）與 SB（南橋）的
電壓狀態。您可以在 B�OS 程序中�行電壓調整。此外也有硬盤狀態指示燈與內置的
電源開關。若要獲得更多關於電壓調整的信息，請參考 3.3 ��xtreme Tweaker 菜單
一節的說明。

1. ��oltiminder ���D �� 指示燈

��oltiminder ���D �� 不僅提供了各種電壓，並包含各 ���D 以及被檢測的電壓
量測點說明，這功能在當超頻偵錯時特別有�。��oltiminder ���D �� 提供以下的 
���D 設置：DR��_CD、DR��_�B、�CH_1.5��、�CH_1.1��、C��_���、
C��_��TT、C��_��S�、C�� G�ND_� 與 C��_�R��Q。舉例來說，當您在 �OST 
時失效，且查看 C��_��TT 的 ���D 指示燈亮燈時，則是告知您系統並不適合當
前的 C�� ��TT 設置值。



2-16 第二章：硬件設備信息

第
二

章

2. 硬盤指示燈

這個指示燈設計�來�示硬盤運行的狀態。當指示燈閃爍時表示正在讀取硬盤
的數據或數據正在寫入硬盤中，若是指示燈一直沒有亮起，則表示本主板沒有連
接硬盤或是硬盤沒有作�。

3. B�OS 指示燈

B�OS 指示燈�來�示 B�OS 啟動狀態。按下 B�OS 按鈕可以在 B�OS1 與 
B�OS2 之間切換，當切換至正在使�中的 B�OS 時，指示燈則會亮燈�示。
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4. G�O 指示燈

閃爍：表示在 �OST（啟動自我測試）前�示 �emOK! 已啟動。

亮燈： 表示系統載入事先安裝的文件案（G�O_Button 文件），為提供在操作系
統下臨時的超頻。

5. Q 指示燈

Q 指示燈提供查看主要元件（C��、內存、�卡與啟動設備），從主板啟動後
依序查看。當發現錯誤時，在該項目旁的指示燈則會亮燈直到問題解決。這項友
善的設計提供直覺的方式，能在短短幾秒內找到問題點。
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6. 電源指示燈

本主板內置有電源指示燈。當指示燈亮著時，表示當前系統是處於正常運行、
省電模式或者軟關�的狀態中，並非完全�電。這個警示燈可�來提醒您在安裝
或卸除任何的硬件設備之前，都必須先卸除電源，等待警示燈熄滅才可�行。請
參考下�所示。

7. 偵錯（Debug）指示燈

Debug 指示燈設計為 2 位�示，�來得知系統狀態。請參考下方 Debug 列表
來獲得更詳細的信息。
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Debug 列表列表

Code 說明

00 Not used

01 �ower on. Reset type detection (soft/hard).

02 �� initialization before microcode loading

03 System �gent initialization before microcode loading

04 �CH initialization before microcode loading

05 O��� initialization before microcode loading

06 �icrocode loading

07 �� initialization after microcode loading

08 System �gent initialization after microcode loading

09 �CH initialization after microcode loading

0� O��� initialization after microcode loading 

0B Cache initialization

0C – 0D Reserved for future ��� S��C error codes

0�� �icrocode not found

0� �icrocode not loaded

10 ���� Core is started 

11 – 14 �re-memory C�� initialization is started

15 – 18 �re-memory System �gent initialization is started 

19 – 1C �re-memory �CH initialization is started

1D – 2� O��� pre-memory initialization codes

2B – 2� �emory initialization

30 Reserved for �S� (see �S� Status Codes section below)

31 �emory �nstalled

32 – 36 C�� post-memory initialization

37 – 3� �ost-�emory System �ge nt initialization is started 

3B – 3�� �ost-�emory �CH initialization is started

3� – 4�� O��� post memory initialization codes 

4� DX�� ��� is started

50 – 53
�emory initialization error.  �nvalid memory type or incompatible 
memory speed

54 �nspecified memory initialization error

55 �emory not installed

56 �nvalid C�� type or Speed

57 C�� mismatch 

58 C�� self test failed or possible C�� cache error

59 C�� micro-code is not found or micro-code 更新 is failed更新 is failed is failed



2-20 第二章：硬件設備信息

第
二

章

Debug 列表（�上頁表格）列表（�上頁表格）

Code 說明

5� �nternal C�� error

5B Reset ��� is  not available

5C – 5� Reserved for future ��� error codes

��0 S3 Resume is stared (S3 Resume ��� is called by the DX�� ���)

��1 S3 Boot Script execution

��2 ��ideo repost

��3 OS S3 wake vector call

��4 – ��7 Reserved for future ��� progress codes

��8 S3 Resume �ailed

��9 S3 Resume ��� not �ound

��� S3 Resume Boot Script ��rror

��B S3 OS Wake ��rror

��C – ��� Reserved for future ��� error codes

�0 Recovery condition triggered by firmware (�uto recovery)

�1 Recovery condition triggered by user (�orced recovery)

�2 Recovery process started

�3 Recovery firmware image is found

�4 Recovery firmware image is loaded

�5-�7 Reserved for future ��� progress codes

�8 Recovery ��� is not available

�9 Recovery capsule is not found

�� �nvalid recovery capsule

�B-�� Reserved for future ��� error codes

60 DX�� Core is started

61 N��R�� initialization

62 �nstallation of the �CH Runtime Services

63 – 67 C�� DX�� initialization is started

68 �C� host bridge initialization

69 System �gent DX�� initialization is started

6� System �gent DX�� S�� initialization is started

6B – 6� System �gent  DX�� initialization (System �gent module specific)

70 �CH DX�� initialization is started

71 �CH DX�� S�� initialization is started

72 �CH devices initialization

73 – 77 �CH DX�� �nitialization (�CH module specific)

78 �C�� module initialization

79 CS�  initialization

7� – 7� Reserved for future ��� DX�� codes
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Debug 列表（�上頁表格）列表（�上頁表格）

Code 說明

80 – 8� O��� DX�� initialization codes

90 Boot Device Selection (BDS) phase is started

91 Driver connecting is started

92 �C� Bus initialization is started

93 �C� Bus Hot �lug Controller �nitialization

94 �C� Bus ��numeration

95 �C� Bus Request Resources

96 �C� Bus �ssign Resources

97 Console Output devices connect

98 Console input devices connect

99 Super �O �nitialization

9� �SB initialization is started

9B �SB Reset

9C �SB Detect

9D �SB ��nable

9�� – 9� Reserved for future ��� codes

�0 �D�� initialization is started

�1 �D�� Reset

�2 �D�� Detect

�3 �D�� ��nable

�4 SCS� initialization is started

�5 SCS� Reset

�6 SCS� Detect

�7 SCS� ��nable

�8 Setup ��erifying �assword

�9 Start of Setup

�� Reserved for �S� (see �S� Status Codes section below)*

�B Setup �nput Wait

�C Reserved for �S� (see �S� Status Codes section below)

�D Ready To Boot event

��� �egacy Boot event

�� ��xit  Boot Services event

B0 Runtime Set ��irtual �ddress ��� Begin

B1 Runtime Set ��irtual �ddress ��� ��nd

B2 �egacy Option RO� �nitialization

B3 System Reset
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Debug 列表（�上頁表格）

*�S� 檢查表

Code 說明

B4 �SB hot plug

B5 �C� bus hot plug

B6 Clean-up of N��R��

B7 Configuration Reset (reset of N��R�� settings)

B8– B� Reserved for future ��� codes

C0– C� O��� BDS initialization codes

D0 C�� initialization error

D1 System �gent initialization error

D2 �CH initialization error

D3 Some of the �rchitectural �rotocols are not available

D4 �C� resource allocation error.  Out of Resources

D5 No Space for �egacy Option RO�

D6 No Console Output Devices are found

D7 No Console �nput Devices are found

D8 �nvalid password

D9 ��rror loading Boot Option (�oad�mage returned error)

D� Boot Option is failed (Start�mage returned error)

DB �lash 更新 is failed更新 is failed is failed

DC Reset protocol is not available

Status Code 說明

01 System is entering S1 sleep state

02 System is entering S2 sleep state

03 System is entering S3 sleep state

04 System is entering S4 sleep state

05 System is entering S5 sleep state

10 System is waking up from the S1 sleep state

20 System is waking up from the S2 sleep state

30 System is waking up from the S3 sleep state

40 System is waking up from the S4 sleep state

�C
System has transitioned into �C�� mode. �nterrupt controller is in 
��C mode

��
System has transitioned into �C�� mode. �nterrupt controller is in 
���C mode
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2.2.7 跳線選擇區

1. �N2 模式跳線帽（3-pin �N2）

當啟動 �N2 模式，ROG� 主板將會有效地修正當 �OST �行時的冷啟動錯誤，
以協助 C�� 從極端低溫下的凍�狀態恢復，達成啟動。
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1. �ntel® X79 Serial �T� 6.0 G�b/s 設備連接插槽（7-pin S�T�6G�_1-2 [紅色]）

這些插槽可以支持使� Serial �T� 6.0G�b/s �線來連接 Serial �T� 硬盤。

若您安裝了 Serial �T� 硬盤，您可以通過 �ntel® Rapid Storage 技術，與內置
的 �ntel® X79 芯片組來創� R��D 0、1、5 與 10 磁盤陣列。

• 這些插槽的默認值為 [�HC� �ode]，若您想要使�這些插槽來�構 
Serial �T� R��D 功能，請將 B�OS 程序中的 S�T� �ode 項目設置
為 [R��D �ode]。請參考 3.5.3 S�T� 設置（S�T� Configuration） 
一節的詳細說明。

• 在創� R��D 磁盤陣列之前，請先參考 4.4 R��D 設置 或驅動程序與
應�程序光盤中����的說明。

• 當您使�支持 NCQ 技術的硬盤時，請將 B�OS 程序中的 S�T� 
�ode 設置為 [�HC� �ode]。請參考 3.5.3 S�T� 設置（S�T� 
Configuration）一節的說明。

• 使� Serial �T� 硬盤之前，請先安裝 Windows® X� Service �ack 
3 或更新版本的操作系統。Serial �T� R��D 功能只有在操作系統為 
Windows® X� S�3 或更新的版本時才能使�。

2.2.8 內部連接端口
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2. �ntel® X79 Serial �T� 3.0 G�b/s 設備連接插槽（7-pin S�T�3G�_1-4 [黑色]）

這些插槽可以支持使� Serial �T� 6.0G�b/s �線來連接 Serial �T� 硬盤與光
驅。

若您安裝了 Serial �T� 硬盤，您可以通過 �ntel® Rapid Storage 技術，與內置
的 �ntel® X79 芯片組來創� R��D 0、1、5 與 10 磁盤陣列。

將 SATA 信��������信���������������
端（right angle side）連�� 
SATA 設備����將����設備����將��������將������
端安裝至主板��� SATA 連主板��� SATA 連� SATA 連
�端������������端�������������������������
�衝突。

• 這些插槽的默認值為 [�HC� �ode]，若您想要使�這些插槽來�構 
Serial �T� R��D 功能，請將 B�OS 程序中的 S�T� �ode 項目設置
為 [R��D �ode]。請參考 3.5.3 S�T� 設置（S�T� Configuration） 
一節的詳細說明。

• 在創� R��D 磁盤陣列之前，請先參考 4.4 R��D 設置 或驅動程序與
應�程序光盤中����的說明。

• 當您使�支持 NCQ 技術的硬盤時，請將 B�OS 程序中的 S�T� 
�ode 設置為 [�HC� �ode]。請參考 3.5.3 S�T� 設置（S�T� 
Configuration）一節的說明。

• 使� Serial �T� 硬盤之前，請先安裝 Windows® X� Service �ack 
3 或更新版本的操作系統。Serial �T� R��D 功能只有在操作系統為 
Windows® X� S�3 或更新的版本時才能使�。
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3. �S�edia® Serial �T� 6.0 G�b/s 插槽（7-pin S�T�6G�_��1/��2 [紅色]）

這些插槽可支持使� Serial �T� 6.0 G�b/s �線來連接 Serial �T� 6.0 G�b/s 
硬盤。

• 連接在 S�T�6G�_��1/��2（紅色）插槽的硬件設備，只能�來當數據
磁盤，不支持 �T��� 設備。

• 使� Serial �T� 硬盤之前，請先安裝 Windows® X� Service �ack 3 
或更新版本的操作系統。

• 當您使�支持 NCQ 技術的硬盤時，請將 B�OS 程序中的 �S�edia 
Storage Controller 設置為 [�HC� �ode]。請參考 3.5.5 內置設備設
置（Onboard Device Configuration）一節的說明。
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4. �SB 3.0 連接插槽（20-1 pin �SB3_56）

這些插槽�來連接額外的 �SB 3.0 連接端口模塊，並與 �SB 3.0 規格兼容，
支持傳輸速率最高達 4.8G�bps，若是您的��提供有 �SB 3.0 前面板連接�線，
將該�線連接至本插槽，就可擁有前面板 �SB 3.0 解決方案。

5. 溫度檢測連接插槽（2-pin O�T_T����1/2/3）

這些插槽�來監控主板上一些元件的溫度。將溫度檢測連接�線的一端安裝到
這些插槽上，將另一端連接至設備上。O�T_T���� 插槽�來連接您想要監控溫
度的設備，選���（optional fan）1/2/3 可以通過溫度的檢測來獲得更好的降
溫效果。

若您將溫度檢測連接�線鏈接至這些連接端口，請在 B�OS 程序中啟動 
O�T ��N1/2/3 overheat protection 功能。

�SB 3.0 模塊為選購配備，請另行購買。

溫度檢測纜線為選購配備，請另行購買。
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6. �SB 2.0 連接插槽（10-1 pin �SB78, �SB910, �SB1112）

這些 �SB 擴展套件�線插槽支持 �SB 2.0 規格，將 �SB 模塊�線連接至任
何一個插槽，然後將模塊安裝到��後側面板中開放的插槽。這些 �SB 插槽與 
�SB 2.0 規格兼容，並支持傳輸速率最高達 480 �bps。

請勿將 1394 �線連接到 �SB 插槽上，這麼做可能會導致主板的損毀。

若是您的��擁有前面板 �SB 連接端口，您可以將前面板 �SB �線連
接至 �S�S Q-Connector（�SB，藍色），然後將 Q-Connector（�SB）
安裝至主板內置的 �SB 插槽上。

�SB 2.0 模塊為選購配備，請另行購買。
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S/�D�� 模塊為選購配備，請另行購買。

7. 數字音頻連接�針（4-1 pin S�D��_O�T）

這組�針是�來連接 S/�D�� 數字音頻模塊，您可以利�這組�針以 S/�D�� 
音頻數據線連接到音頻設備的數字音頻輸出端，使�數字音頻輸出來代替常規的
模擬音頻輸出。
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8. 中央處理器、��、電源��電源插槽（4-pin C��_��N, 4-pin C��_O�T, 4-pin 
CH�_��N1/2/3, 4-pin O�T_��N1/2/3）

將���線連接至��插槽，並確認每條連接�線的黑線是接到��電源插槽
上的接地端（G�ND）。

千萬要記得連接��的電源，若系統中缺乏足夠的�量來散熱，那麼很
容易因為主�內部溫度逐漸昇高而導致死�，甚至更嚴重者會燒毀主板
上的電子元件。注意：這些插槽並不是單純的�針！不要將跳線帽套在
它們的針腳上。

• C��_��N 插槽支持處理器��最大達 1 安培（12 瓦）的��電
源。

• 僅 有  C � �  � � （ C � � _ � � N ） 、 第 一 與 第 二 組 � � �
（CH�_��N1、CH�_��N2）插槽支持華碩 �an Xpert 功能。

• 當您安裝二張� �� G� � �卡，��您將後側�����線連接至 
CH�_��N1 或 CH�_��N2 來獲得更好的散熱環�。
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9. 前面板音頻連接�針（10-1 pin ����）

這組音頻外接�針供您連接到前面板的音頻�線，除了讓您可以輕鬆地通過主
�前面板來控制音頻輸入/輸出等功能，並且支持 �C’97 或 HD �udio 音頻標
準。將前面板音頻輸出/輸入模塊的連接�線之一端連接到這個插槽上。

• ��您將支持高保真（high definition）音頻的前面板音頻模塊連接
到這組�針，如此才能獲得高保真音頻的功能。

• 若要將高保真音頻前面板模塊安裝至本接針，請將 B �OS 程序中 
�ront �anel Type 項目設置為 [HD]；若要將 �C 97 音頻前面版模塊
安裝至本接針，請將 B�OS 程序設置為 [�C97]。默認值為 [HD]。

10. 主板電源插槽（24-pin ���TX�WR; 8-pin ���TX12��）

這些電源插槽�來連接一個 �TX +12�� 電源。電源所提供的連接插頭已經過
特別設計，只能以一個特定方向插入主板上的電源插槽。找到正確的插入方向
後，僅需穩穩地將之套�插槽中即可。
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• ��您使�與 2.0 規格（或更新版本）的 24-pin �TX 12�� 兼容的（或更新版本）的 24-pin �TX 12�� 兼容的的 24-pin �TX 12�� 兼容的兼容的的
電源（�S�），才能提供至少 350W 高功率的電源，以供應系統足
夠的電源需求。

• 請務必連接 8-pin ���TX12�� 電源插頭，否則系統可能無法順利啟
動。

• 如果您想要安裝其他的硬件設備，請務必使�較高功率的電源以提供硬件設備，請務必使�較高功率的電源以提供，請務必使�較高功率的電源以提供
足夠的設備�電需求。若電源無法提供設備足夠的�電需求，則系統設備�電需求。若電源無法提供設備足夠的�電需求，則系統�電需求。若電源無法提供設備足夠的�電需求，則系統設備足夠的�電需求，則系統足夠的�電需求，則系統
將會變得不穩定或無法開啟。

• 若是您想要安裝二張�或更多的高�� �C� ��xpress x16 �卡，請使�高�� �C� ��xpress x16 �卡，請使� �C� ��xpress x16 �卡，請使��卡，請使�，請使� 
1000 瓦以上的電源以確保執行穩定。

• 如果您不確定系統所要求的最小電源供應值為何，請至華碩技術
支持網頁中的電源瓦數��值計算 http://support.asus.com.tw/
�owerSupplyCalculator/�SCalculator.aspx?S�anguage=zh-cn 獲得
詳細的說明。

 電源��列表

�cBel �C7030 G�igabyte �610�-C1

�cBel ���5�C36 G�olden�ield �TX-S398

�cBel �C6018 G�olden�ield �TX-S550

��� ��1200�-C G�reatWall BTX-600S��

��� ��1000�-C H��CH��N ST-�TX330

�ntec SG�-850 Huntkey R85

�ntec ���-380 Huntkey 磐石500

�S�S �-50G�� �-cute ��-600S

�S�S �-55G�� �n-Win CO���ND��R-�R�-CO�1500

�S�S �-65G�� OCZ 1000�XS

�S�S �-75H� OCZ 780�XS

Be quiet BN073 S��� Y�H��-350�

Be quiet BN077 Seasonic SS-500G�B

Be quiet �6-�RO-850W Seasonic SS-850���

Bubalus ���600WJD Seasonic SS-900H�

Cooler�aster RS-650 Seventeam ST-420BK�

Cooler�aster RS-750 Seventeam ST-522H��

Cooler�aster RS-850���B� Seventeam ST550���J-05�

Cooler�aster RS-�00-��SB� SH�RKOON SH�-R600�

Cooler�aster RS-C50-���B�-D2 Silverstone SST-ST50���

Coolive ��-350� Silverstone SST-ST85�

Corsair C��S�-550��X Silverstone ST1000

Corsair C��S�-620HX Snake �SH500��

Corsair C��S�-750TX Snake �SH850��

CWT �SH650��-D Snake ��W-350W�

CWT �SH750��-D Tagan TG�1100-�33

Delta G��S-550�B Tagan BZ��1200

��ner��X ���G�600�WT Thermaltake W0133R�

��ner��X ��G�X1000��W� Thermaltake W0133R��

��ner��X ���N720�WT TO�ower TO�-500�5

�S� �TX-300�NR Zalman Z�600-H�

G�igabyte �550�-D1 Zippy H�2-6500��� (G�1)
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11. ��Z �lug 插槽（4-pin ��Z_���G�）

��Z �lug 提供額外的電源給內存條與 �C� ��xpress 3.0 x16 插槽使�。
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• 系統電源指示燈連接�針（2-pin ����D）

這組�針可連接到電腦主�面板上的系統電源指示燈。在您啟動電腦並且使�
電腦的情況下，該指示燈會持�亮著；而當指示燈閃爍亮著時，即表示電腦正處
於睡眠模式中。

• �D�� 硬盤動作指示燈號接針（2-pin �D��_���D）

您可以連接此組 �D��_���D 接針到電腦主�面板上的 �D�� 硬盤動作指示燈號，
如此一旦 �D�� 硬盤有存取動作時，指示燈隨即亮起。

• ��喇叭連接�針（4-pin S����K��R）

這組四腳位�針連接到電腦主���中的喇叭。當系統正常啟動便可聽到嗶嗶
聲，若啟動時發生問題，則會以不同長短的音調來警示。

• �TX 電源/軟關�開關連接�針（2-pin �WRSW）

這組�針連接到電腦主�面板上控制電腦電源的開關。您可以根據 B�OS 程序
或操作系統的設置，來決定當按下開關時電腦會在正常執行和睡眠模式間切換，
或者是在正常執行和軟關�模式間切換。若要關�，請持�按住電源開關超過四
秒的時間。

• 軟啟動開關連接�針（2-pin R��S��T）

這組兩腳位�針連接到電腦主�面板上的 Reset 開關。可以讓您在不需要關掉
電腦電源即可重新啟動，尤其在系統死�的時候特別有�。

12. 系統控制面板連接�針（20-8 pin ��N���）

這一組連接�針包括了數個連接到電腦主�前面板的功能接針。下述將針對各
項功能作逐一簡短說明。
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2.3 ����������������������

2.3.1 創� �C 系統所需的其他工具與元件創� �C 系統所需的其他工具與元件 �C 系統所需的其他工具與元件

上表所列的工具與元件並不包含在主板包裝�內。主板包裝�內。包裝�內。

一袋螺絲 Philips (���� 螺絲������ 螺絲���� 螺絲��螺絲��

PC 機箱 �源供應設備

Intel LGA 2011 處理器 Intel LGA 2011 兼容處理器風扇

�存條 SATA 硬盤

SATA 光驅（選購） ��
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BA

B

C

A

B

A

2.3.2 安裝中央處理器安裝中央處理器

請注意兩個固定扳�打開的順序。依照金屬密封上蓋或本���示在下
面的�標上的說明。當 C�� 一氣喝成完成安裝，金屬密封上蓋上面的塑
料蓋板會自動彈出。

1 2

3 4
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B
A

B

A

9

7 8

5 6
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A

B
B

A

2.3.3 處理器散熱片與��安裝

在安裝散熱片與��之前若
有需要，請先將處理器與散
熱片塗上散熱膏。

安裝散熱片與��

1 2
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更換 �G��2011 處理器背板（X-Socket）

1 2

3 4

5
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1

2

3

取出內存條內存條

2.3.4 安裝內存條內存條

B

A



ROG� R����G��� ��� �OR���� ���� R����G��� ��� �OR���� �������� 2-41

第
二

章

2.3.5 安裝主板主板

本章節的�標只能參考，主板的�構可能會隨著型號而有所不同，但是�標只能參考，主板的�構可能會隨著型號而有所不同，但是參考，主板的�構可能會隨著型號而有所不同，但是主板的�構可能會隨著型號而有所不同，但是的�構可能會隨著型號而有所不同，但是�構可能會隨著型號而有所不同，但是可能會隨著型號而有所不同，但是
安裝的步驟仍然是相同的。

1

2
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請勿將螺絲鎖得太緊！否則容易導致主板的印刷電路板生成龜裂。

3
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2.3.6 安裝 �TX 電源電源

1

2

或 或
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2.3.7 安裝 S�T� 設備安裝 S�T� 設備S�T� 設備設備

2

或

1

或
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2.3.8 安裝前面板輸出/輸入連接端口安裝前面板輸出/輸入連接端口

IDE_LED

POWER SW

RESET SW

IDE_LED-
IDE_LED+

PWR

Reset

Ground

Ground

1 2

USB 2.0

AAFP

安裝 �S�S Q-Connector

安裝 �SB 2.0 連接插槽 安裝前面板音頻連接插槽

USB 3.0

安裝 �SB 3.0 連接插槽
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2.3.9 安裝擴展卡擴展卡卡

安裝 �C�e x16 �卡�卡

安裝 �C�e x1 �卡�卡
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2.3.10 後側面板連接端口端口

* 與 **：請參考下頁表格中的網絡連接端口指示燈與音頻連接端口的定�。 與 **：請參考下頁表格中的網絡連接端口指示燈與音頻連接端口的定�。**： 請參考下頁表格中的網絡連接端口指示燈與音頻連接端口的定�。的網絡連接端口指示燈與音頻連接端口的定�。與音頻連接端口的定�。音頻連接端口的定�。連接端口的定�。端口的定�。的定�。

6 8 117 9

1 42 3

5 10

後側面板連接端口

1.  �S/2 鍵盤/�標複合式連接端口�標複合式連接端口複合式連接端口端口

2.  �SB 2.0 連接端口（�色連接端口供 ROG� Connect 使�）端口（�色連接端口供 ROG� Connect 使�）（�色連接端口供 ROG� Connect 使�）端口供 ROG� Connect 使�）供 ROG� Connect 使�）

3.  �SB0 3.0 連接端口端口

4.  ��N（RJ-45）連接端口*端口**

5.  �SB0 2.0 連接端口端口

6.  Clear C�OS 開關

7.  光纖 S/D�� 輸出連接端口端口

8.  ROG� Connect 開關

9.  ��xternal S�T� 連接端口端口

10. �SB0 3.0 連接端口端口

11. 音頻輸出/輸入連接端口**音頻輸出/輸入連接端口**輸出/輸入連接端口**端口****
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• 只有在系統因超頻造成死�時，才能按下 Clear C�OS 開關來清除 
B�OS 設置數據。

• 請勿將不同的插頭安裝至 S�T� 連接端口。

• 由於 �SB 3.0 的限制，�SB 3.0 設備只能在 Windows® 操作系統環
�下，以及安裝過 �SB 3.0 驅動程序後才能使�。

• �SB 3.0 設備只能�來作為數據磁盤。

• 強烈��您將 �SB 3.0 設備連接至 �SB 3.0 連接端口，才能讓您的 
�SB 3.0 設備獲得更快更好的性能表現。

• 若要啟動外接 S�T� 連接端口的熱插拔（hot-plugging）功能，請
將 B�OS 程序中的 �S�edia® 1061 S�T� controllers 項目設置
為 [��nabled]，並從驅動與應�程序光盤中安裝 �S�edia® 1061 
S�T� controllers 驅動程序。請參考 3.5.5 內置設備設置 一節的說
明。

接口
耳�/二聲
道喇叭輸出

四聲道喇叭輸出 六聲道喇叭輸出 八聲道喇叭輸出

淺藍色 聲音輸入端 聲音輸入端 聲音輸入端 聲音輸入端

草綠色 聲音輸出端 前置喇叭輸出 前置喇叭輸出 前置喇叭輸出

粉紅色 麥克�輸入 麥克�輸入 麥克�輸入 麥克�輸入

橘色 – –
中央聲道/重低音
喇叭輸出

中央聲道/重低音
喇叭輸出

黑色 – 後置喇叭輸出 後置喇叭輸出 後側喇叭輸出

灰色 – – – 側邊喇叭輸出

SPEED 
指示燈

ACT/LINK 
指示燈

網絡連�端�

�ctivity 連線指示燈連線指示燈 Speed 指示燈指示燈

狀態 說明 狀態 說明

關閉 沒有連線 關閉 連線速度 10 �bps10 �bps

橘色燈號 已連線 橘色燈號 連線速度 100 �bps100 �bps

閃爍 數據傳輸中 綠色燈號 連線速度 1 G�bps1 G�bps

*** 二、四、六或八聲道音頻設置或八聲道音頻設置聲道音頻設置音頻設置

** 網絡指示燈之燈號說明網絡指示燈之燈號說明指示燈之燈號說明
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2.3.11 音頻輸出/輸出連接�標說明音頻輸出/輸出連接�標說明輸出/輸出連接�標說明�標說明說明

音頻輸出/輸入連接端口輸出/輸入連接端口端口

連接耳�與麥克�

橘色

黑色

淺藍色

草綠色

粉紅色

連接立體聲喇叭

連接 2.1 聲道喇叭2.1 聲道喇叭聲道喇叭

灰色
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連接 4.1 聲道喇叭 4.1 聲道喇叭聲道喇叭

連接 5.1 聲道喇叭

連接 7.1 聲道喇叭
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2.4 第一次啟動��

1. 確認所有�線與接腳都接妥，然後蓋上��的外蓋。��的外蓋。的外蓋。

2. 確定所有的開關都已關閉

3. 將電源線接上��背面的電輸入插座。��背面的電輸入插座。背面的電輸入插座。 

4. 情況許可的話，最好將電源線路上加接突波吸收/保護器。

5. 您可以先開啟以下周邊的電源：

a. �示��示�

b. 外接式 SCS� 接口外圍設備（從�連的最後端開�）接口外圍設備（從�連的最後端開�）（從�連的最後端開�）

c. 系統電源（�TX 的電源不會因為送電而馬上動作，而是等待面板上的按鈕
動作後才會工作）

6. 送電之後，��面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使� �TX 電源的��面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使� �TX 電源的面板上應該會有電源指示燈亮起才對。如果是使� �TX 電源的
話，必須等到面板按鈕被觸碰後才會啟動電源，電源指示燈此時才會亮起。如果
您的電腦符合綠色省電標準，已隨時準備可以�入省電模式的話，�示�指示燈�示�指示燈指示燈
也會亮起。如果啟動過程一切順利的話，不久就可以在�示�上看到�面了，如�示�上看到�面了，如上看到�面了，如
果送電之後超過 30 秒而�面未有動靜的話，表示電腦的設置�有問題存在，請設置�有問題存在，請�有問題存在，請
再�一步地的檢查各項動作，如果還是不行，就需要向廠商求助了！

7. 在電源開啟之後可按下 <Del> 鍵以�入 B�OS 的設置模式，詳細設置方法請看本設置模式，詳細設置方法請看本模式，詳細設置方法請看本設置方法請看本方法請看本
����的第�章部�。的第�章部�。

嗶聲 代表意�

一短嗶聲

檢測到 ��G�� �卡到 ��G�� �卡�卡

快速啟動設置為關閉設置為關閉為關閉

沒有鍵盤被檢測到檢測到到

一連�嗶聲後跟隨兩短嗶聲，暫停一
下然後重複

沒有內存被檢測到內存被檢測到被檢測到檢測到到

一連�嗶聲後跟隨�短嗶聲 沒有 ��G�� �卡被檢測到�卡被檢測到被檢測到檢測到到

一連�嗶聲後跟隨四短嗶聲 硬件組件失效組件失效

2.5 關閉�源

當系統在啟動狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 B�OS 的設置，�入睡啟動狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 B�OS 的設置，�入睡狀態，壓著電源開關少於四秒鐘，系統會根據 B�OS 的設置，�入睡設置，�入睡，�入睡
眠或軟啟動模式；若是壓著電源開關多於四秒，不�� B�OS 的設置為何，系統則會直啟動模式；若是壓著電源開關多於四秒，不�� B�OS 的設置為何，系統則會直模式；若是壓著電源開關多於四秒，不�� B�OS 的設置為何，系統則會直設置為何，系統則會直為何，系統則會直
接�入軟啟動模式。啟動模式。模式。

B�OS 嗶聲所代表的意�
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3.1 認識 BIOS 程序程序

不適當的 B�OS 設置可能會導致系統不穩定或啟動失敗，強烈建議您只有
在受過訓練專業人士的協助下，才可以執行 B�OS 程序設置的更改。

• 在本章節的 B�OS 程序畫面只能參考，將可能與您所見到的畫面有所
差異。

• 若您想在 B�OS 設置程序中使�鼠標操控，請先確認已將鼠標連接至
��。

• B�OS 程序的出廠默認值可讓系統運行處於最佳性能，但是若系統
因您改變 B�OS 程序而導致不穩定，請讀取出廠默認值來保持系統
的穩定。請參閱 3.9 退出 B�OS 程序 一節中在 ��xit 菜單裡的 �oad 
Optimized Defaults 項目的詳細說明。

• 若是更改 B�OS 設置後啟動失敗，請試著使�清除 C�OS，然後將�
�的設置值恢復為默認值。請參考 2.3.10 後側面�連接端口 一節的
說明。

• B�OS 設置程序不支持使�藍牙設備。

3.2 BIOS 設置程序

B�OS 設置程序可以讓您更改 B�OS 的設置值，當您啟動電腦，系統仍在自我測試
（�OST，�ower-On Self Test）時，按下 <Del> 鍵，就可以進入設置程序，如果您
超過時間才按 <Del> 鍵，則 �OST 程序會自動繼續執行啟動測試。在這種情況下，
如果您仍然需要執行設置程序，請按下 <Ctr l> + <�lt> + <Delete> 鍵或機箱上的 
<R��S��T> 鍵重新啟動。

華碩 B�OS 設置程序以簡單容易使�為理念，菜單方式的設計讓您可以輕鬆的瀏覽
選項，進入次菜單點擊您要的設置，假如您不小心做錯誤的設置，而不知道如何補救
時，本設置程序提供一個快捷鍵直接恢復到上一個設置，這些將在以下的章節中有更
進一步的說明。

為了增加使�的便利性，您可以使�鍵盤或是 �SB 鼠標來操控本��的 B�OS 設
置程序。

本��的 B�OS 設置程序提供您 ��Z �ode 和 �dvanced �ode 兩種模式。您可以
由 ��xit 菜單中切換，或是選擇 ��Z �ode/�dvanced �ode 菜單中的 ��xit/�dvanced 
�ode。

華碩全新的 ����� B�OS 是可延伸固件接口，符合最新的 ����� 架構，這
個友善的使�接口，跳脫常規使�鍵盤輸入 B�OS 方式，提供更有彈性與
更便利的鼠標控制操作。您可以輕易地使�新的 ����� B�OS，如同操作您
的操作系統般順暢。在本����中的「B�OS」一詞除非特別說明，所
指皆為「����� B�OS」。

B�OS（Basic �nput and Output System；基本輸出入系統）�來保存系統啟動時所
需要的硬件設置，例如存儲設備設置、超頻設置、高級電源管理與啟動設置等，這些
設置會保存在��的 C�OS 中，在正常情況下，默認的 B�OS 程序設置提供大多數
使�情況下可以獲得最佳的運行性能，建議您不要更改默認的 B�OS 設置，除了以下
幾種狀況：

• 在系統啟動期間，屏幕上出現錯誤信息，並要求您執行 B�OS 程序設置。

• 安裝新的系統元件，需要進一步的 B�OS 設置或更新。
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3.2.1 �dvanced �ode

�dvanced �ode 提供您更高級的 B�OS 設置選項。以下為 �dvanced �ode 畫面
之範例，各個設置選項的詳細說明請參考之後的章節。

功能表列

B�OS 設置程序最上方各菜單功能說明如下：設置程序最上方各菜單功能說明如下：最上方各菜單功能說明如下：菜單功能說明如下：功能說明如下：

欲進入 ��Z �ode 時，請點擊 ��xit 並選擇 �S�S ��Z �ode。

操作功能鍵

在線操作說明功能表列

子菜單

設置值功能項目

滾動條

��xtreme Tweaker 本項目提供超頻設置。

�ain 本項目提供系統基本設置。

�dvanced 本項目提供系統高級功能設置。

�onitor 本項目提供系統溫度、電源及風扇功能設置。

Boot 本項目提供系統啟動設置。

Tool 本項目提供特殊功能設置。

��xit 本項目提供退出 B�OS 設置程序與出廠默認值��功能。退出 B�OS 設置程序與出廠默認值��功能。 B�OS 設置程序與出廠默認值��功能。設置程序與出廠默認值��功能。
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菜單項目

於功能表列選定選項時，被選擇的功能將會反白，即選擇 �ain 菜單所出現的項
目。

點擊菜單中的其他項目（例如：��xtreme Tweaker、�dvanced、�onitor、Boot、
Tool 與 ��xit）也會出現該項目不同的選項。

返回

在子菜單時即會出現此按鈕。請按下 <��sc> 鍵或使�鼠標按下此按鍵回到前一菜
單畫面。

子菜單

在菜單畫面中，若功能選項前面有一個小三角形 (>) 標記，代表此為子菜單，您可
利�方向鍵來選擇，並按下 <��nter> 鍵來進入子菜單。

設置窗口

在菜單中選擇功能項目，然後按下 <��nter> 鍵，程序將會顯示包含此功能所提供的
選項小窗口，您可以利�此窗口來設置您所想要的設置。

滾動條

在菜單畫面的右方若出現如右圖的滾動條畫面，即代表此頁選項超過可顯示的畫
面，您可利�上/下方向鍵或是 �age�p/�ageDown 鍵來切換畫面。

操作功能鍵

在菜單畫面的右下角將顯示 B�OS 設置程序的操作功能鍵，請使�操作功能鍵選擇
項目進行設置。

在線操作說明

在菜單畫面的右上方為當前所選擇的作�選項的功能說明，此說明會依選項的不同
而自動更改。

設置值

這些存在於菜單中的設置值是提供給��選擇與設置之�。這些項目中，有的功能
選項僅為告知��當前運行狀態，並無法更改，那麼此類項目就會以淡灰色顯示。而
可更改的項目，當您使�方向鍵移動項目時，被選擇的項目以反白顯示，代表這是可
更改的項目，當選擇到可更改的項目，並按下 <��nter> 鍵時則會顯示選項清單。
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3.2.2 ��Z �ode

您可以在 ��Z �ode 中查看系統基本數據，並可以選擇顯示語言、喜好設置及啟
動設備順序。若要進入 �dvanced �ode，請點擊 ��xit/�dvanced �ode 並選擇 
�dvanced �ode。

進入 B�OS 設置程序的畫面可個人化設置，請參考 3.7 啟動菜單（Boot 
menu）中關於 Setup �ode 項目的說明。

不�������� BIOS��������������� BIOS����������� BIOS���������� BIOS������� BIOS���������������
新啟動系統，或是進入 Advanced Mode

請選擇欲使用的語言
本項目顯示 CPU/�����CPU/�����CPU/���CPU/
5V/3.3V/12V 電壓及 CPU/chassis/
CPU_OPT 風扇速�

Power Saving 模式

Normal 模式 ASUS Optimal 模式

截入�認值�認值值選擇啟動設��序啟動設��序�序

• 啟動啟動設備的選項將依您所安裝的設備而異。

• Boot �enu(�8) 按鈕僅在啟動設備安裝於系統時才會顯示。

於右側顯示系統偏
好設置��序設置��序��序

點擊�顯示��顯示�
有的風扇速�
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3.3 Extreme Tweaker 菜單（Extreme Tweaker menu）

本菜單可讓您設置超頻功能的相關選項。

注意！在您設置本高級菜單的設置時，不正確的設置值將導致系統功能
異常。

以下項目的默認值會隨著您所安裝的處理器與內存而不同。

移動滾動條向下可以看到更多選項。滾動條向下可以看到更多選項。向下可以看到更多選項。
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將滾動條�下滾動來顯示以下項目滾動條�下滾動來顯示以下項目�下滾動來顯示以下項目滾動來顯示以下項目來顯示以下項目

�oad Normal OC �rofile

適合每天進行游戲的超頻模塊。

�oad ��xtreme OC �rofile (�ow Current)

提供最佳的極致超頻設置並降低處理器電流延長處理器使�壽命。

�oad ��xtreme OC �rofile (High Current)

提供最佳的極致超頻設置並增加處理器電流榨出更高頻率。

�i Overclock Tuner [�uto]

本項目可以讓您設置 C�� 的超頻選項來達到您所想要的 C�� 外頻。請選擇以下
任一種默認的超頻選項：

[�uto] 自動載入系統最佳化設置值。

[�anual] 可讓您獨立設置超頻參數。

[X.�.�.] 若您所安裝的記體模塊支持 eXtreme �emory �rofile（X. �. �.）技
術，選擇本項目以設置您內存條支持的模式，以最佳化系統性能。

C�� �evel �p [Disabled]

當您選擇一個 C�� 等級，該相關的參數將會根據該 C�� 等級而自動隨之調整。
設置值有：[Disabled] [X.XXXG�]

BC�K �requency [XXX]

本項目可讓您調整 C�� 及 ��G�� 頻率以提昇系統性能。您可以使� <+> 與 
<-> 鍵調整數值，或著也可以使�數字鍵盤輸入所需的數值。數值更改的範圍由 
80.0�Hz 至 300.0�Hz。

C�� Strap [�uto]

設置值有：[�uto] [100�Hz] [125�Hz] [166�Hz] [250�Hz]

ClockG�en �ull Reset [��nabled]

[��nabled] 啟動以獲得較佳的超頻性能。

[Disabled] 在 BC�K frequency 調整過程時跳過系統關機的動作。

以上的項目只有在 �i Overclock Tuner 設置為 [�anual] 時才會出現。
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C�� C�OCKG���N ���T��R [�uto]

設置值有：[�uto] [��nabled] [Disabled] [10��] [20��]

�emory �requency [�uto]

強制將 DDR3 頻率低於通過 S�D 常見的 tCK S�D 檢測。設置值有: [�uto] 
[DDR3-800�Hz] [DDR3-1066�Hz] [DDR3_1333�Hz] [DDR3-1600�Hz] [DDR3-
1866�Hz] [DDR3_2133�Hz] [DDR3_2400�Hz] [DDR3_2666�Hz]

設置過高的處理器頻率將會導致系統的不穩定與硬件損毀，當系統出現
不穩定的狀況時，建議您使�默認值。

Xtreme Tweaking [Disabled]

這個項目可以協助提升某些測試性能。設置值有：[Disabled] [��nabled]

���� �ower Saving �ode [Disabled]

本項目可以開啟或關閉 ���� 省電功能。設置值有：[Disabled] [��nabled]。

DR�� Timing Control

本菜單中的項目可讓您設置 DR�� timing 控制功能，您可以使� <+> 與 <-> 鍵調
整數值。當您要恢復默認值時，請使�鍵盤輸入 <auto> 並按下 <��nter> 鍵。

自行更改數值將會導致系統的不穩定與硬件損毀，當系統出現不穩定的
狀況時，建議您使�默認值。

�oad ��lipida Hyper �rofile

更改合適的 ��lpida Hyper �rofile 的設置值並選擇 Yes。

�oad Tight �SC �rofile

更改合適的 Tight �SC �rofile 的設置值並選擇 Yes。

�oad �oose �SC �rofile

更改合適的 �oose �SC �rofile 的設置值並選擇 Yes。

�oad R�W �HZ �rofile

更改合適的 R�W �HZ �rofile 的設置值並選擇 Yes。

Rampage Tweak [�uto]

�ode 1 可以提升內存兼容性。�ode 2 可以提升超頻與性能。設置值有：
[�uto] [�ode 1] [�ode 2]



3-8 第三章：B�OS 程序設置B�OS 程序設置程序設置

第
三

章

�rimary Timings

DR�� C�S# �atency [�uto]

設置值有：[�uto] [3 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

DR�� R�S# to C�S# Delay [�uto]

設置值有：[�uto] [4 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

DR�� R�S# �R�� Time [�uto]

設置值有：[�uto] [4 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

DR�� R�S# �CT Time [�uto]

設置值有：[�uto] [4 DR�� Clock] – [40 DR�� Clock]

DR�� CO���ND �ode [�uto]

設置值有：[�uto] [1 DR�� Clock] [2 DR�� Clock] [3 DR�� Clock]

�atency Boudary [Nearer]

設置值有：[Nearer] [�urther]

Secondary Timings

DR�� R�S# to R�S# Delay [�uto]

設置值有：[�uto] [4 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

DR�� R��� Cycle Time [�uto]

設置值有：[�uto] [48 DR�� Clock] – [511 DR�� Clock]

DR�� WR�T�� Recovery Time [�uto]

設置值有：[�uto] [5 DR�� Clock] – [31 DR�� Clock]
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DR�� R���D to �R�� Time [�uto]

設置值有：[�uto] [4 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

DR�� �O�R �CT W�N Time [�uto]

設置值有：[�uto] [16 DR�� Clock] – [63 DR�� Clock]

DR�� WR�T�� to R���D Delay [�uto]

設置值有：[�uto] [4 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

DR�� Write to �atency [�uto]

設置值有：[�uto] [1 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

Third Timings

tRRDR [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

tRRDD [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

tWWDR [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

tWWDD [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

tRWDR [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

tRWDD [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

tWRDR [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

tWRDD [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

tRWSR [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [15 DR�� Clock]

tCCD [�uto]

設置值有：[�uto] [0 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

�atency Timings

DR�� RT� (CH�/B/C/D D0/1 R0/1 [�uto])

設置值有：[�uto] [�dvance 14 Clock] [�dvance 12 Clock] – [�dvance 4 
Clock] [�dvance 2 Clock] [Normal] [Delay 2 Clock] [Delay 4 Clock] – [Delay 12 
Clock] [Delay 14 Clock]
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實際提昇的性能將視 C�� 型號而異。

更改 D�G��+ ��R� 相關數值時請勿將散熱系統�除，�散熱��需受到��除，�散熱��需受到�，�散熱��需受到�
控。

以下的項目請使�鍵盤上的數字鍵來輸入想要的數值，然後按下 <��nter> 
鍵，您也可以使�鍵盤上的 <+> 與 <-> 鍵來調整數值。若要��默認
值，請使�鍵盤輸入 [auto]，然後按下 <��nter> 鍵。

DR�� �O� (CH�/B/C/D D0/1 R0/1 [�uto])

設置值有：[�uto] [�dvance 14 Clock] – [�dvance 1 Clock] [Normal] [Delay 
1 Clock] – [Delay 14 Clock]

其他

DR�� C�K �eriod

設置值有：[�uto] [1 DR�� Clock] – [7 DR�� Clock]

Digi+ �OW��R Control

C�� �oad-�ine Calibration [�uto]

�oad-line 是根據 �ntel 所訂立之 ��R� 規格，其設置值將影響 C�� 電壓。C�� 
運行電壓將依 C�� 的負載呈比例性遞減，當您將此項目的設置值設置越高時，
將可提高電壓值與超頻能力，但會增加 C�� 及 ��R� 的溫度。

本 項 目 可 以 讓 您 使 � 以 下 的 百 分 比 調 整 電 壓 範 圍 以 提 升 系 統 性 能 ：
0% (Regular)、 25% (�edium)、50% (High)、75% (�ltra High)、100% 
(��xtreme)。設置值有：[�uto] [Regular] [�edium] [High] [�ltra High] [��xtreme]
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C�� Current Capability [�uto]

C�� Current Capability 代表 ��R� 可提供更高超頻所需的總電源量。此選項
設置越高時，��R� 總電源傳輸範圍也越高。較高比例的設置可同時增加總電源
輸出進而擴展系統超頻性。設置值有：[�uto] [100%] [110%] [120%] [130%] 
[140%] [150%] [160%] [170%] [180%] [Disabled]

C�� ��oltage �requency [�uto]

切換頻率將會影響暫態響應和元件的散熱性，設置較高的頻率可獲得較快的暫
態響應。設置值有：[�uto] [�anual]

��R� Over Temperature �rotection [�uto]

本項目為啟�或關閉 ��R� 的過熱保護。設置值有：[�uto] [Disabled]

C�� �ower Duty Control [T.�robe]

[T.�robe] 維持 ��R� 散熱平衡。

[��xtreme] 維持 ��R� 電流平衡。

��core �OS volt. Control [�uto]

設置值有：[�uto] [6��] [6.5��] [7��] [7.5��] [8��] [8.5��] [9��] [9.5��] [10��]

C�� �ower �hase Control [�uto]

相數切換代表正在工作的 ��R� 有幾相。在系統高負載時，可增加電源相數以
提升 ��R� 輸出電壓的暫態響應並可得到更好的散熱性能。在系統低負載時，通
過減少電源相數可增加 ��R� 電源性能。

[Standard]  根據 C�� 自身的參數設置以決定電源相數

[Optimized]  使�華碩最佳化參數設置。

[��xtreme]  全相數電源模式。

[�anual �djustment] 允許�動進行調整。

C�� Spread Spectrum [Disabled]

設置值有：[Disabled] [��nabled]

C�� ��Core Bootup ��oltage [�uto]

本項目為控制 C�� 在初始啟動的電壓，設置較高的數值可以有較佳的超頻能
力。設置值為以 0.005�� 為間隔，更改的範圍從 0.800�� 至 1.990��。

C�� ��S�

��CCS� �oad-line calibration [�uto]

DR�� 控制器的性能由 ��CCS� �oad-�ine 所決定，可決定設置較高參數以獲
得較佳的系統性能，或針對散熱解決方案來設置較低的參數。設置值有：[�uto] 
[Regular] [High] [��xtreme]

��CCS� Current Capability [100%]

本項目為設置 ��CCS� 電流能力，數值越高則能提供更廣的完整 DR�� 控制
器功率範圍，並延伸至擴大超頻頻率範圍。設置值有：[100%] [110%] [120%] 
[130%] [140%]
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��CCS� �ixed �requency [XXX]

設置值為以 50kHz 為間隔，更改範圍從 300kHz 至 600kHz。

C�� ��S� Bootup ��oltage [�uto]

本項目為控制 C�� ��S� 在初始啟動時的電壓，設置較高的數值可以有較佳的
超頻能力。設置值為以 0.005�� 為間隔，更改的範圍從 0.800�� 至 1.990��。

C�� ��TT

C�� ��TT Switching �req [�uto]

本項目為提供您切換 ��TT power 的倍頻。設置 1.3x 為 cleaner power。 設置
值有：[�uto] [1x] [1.3x]

C�� ��TT Over-Current �rotection [�uto]

本項目為提供您啟�或關閉 C�� ��TT over-cu r rent 保護功能。設置為 
[Disabled] 可以刪除在 ��TT power 上的 over-current 保護功能。設置值有：
[�uto] [��nabled] [Disabled]

DR�� ��oltage

DR��-�B/DR��-CD Current Capability [100%]

設置較高的數值可以提供較廣的總電源範圍，並能延伸至擴大超頻頻率範圍。
設置值有：[100%] [110%] [120%] [130%] [140%]

DR��-�B/DR��-CD ��oltage �requency [�uto]

本項目提供您調整 DR�� switching frequency。分配一個固定的高 DR�� 頻
率，以增加超頻範圍，或使�較低的 DR�� 頻率以獲得較佳的系統穩定性。設
置值有：[�uto] [manual]

DR��-�B/DR��-CD �ower �hase control [�uto]

[Optimized] 允許您設置 �S�S 最佳化相位調整配置。

[��xtreme]  允許您設為全相位模式（�ull phase mode）。

�CH 1.1��

�CH 1.1v Switching �req. [�uto]

本項目提供您切換 �CH 電源的頻率。設置 1.3x 為 cleaner power。設置值
有：[�uto] [1x] [1.3x]

C�� �erformance Settings
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C�� Ratio Setting [�uto]

本項目�來�動調整 non-turbo C�� 比率。請使� <+> 或 <-> 按鍵來調整。
設置值會隨著所安裝的處理器而有不同。

��nhanced �ntel SpeedStep(T�) Tech [��nabled]

本項目提供您啟�或關閉 ��nhanced �ntel® SpeedStep 技術。

[Disabled] 關閉本項功能。

[��nabled] 操作系統會動態調整處理器電壓與核心頻率，以減少耗電量幫助
散熱。

Turbo �ode [��nabled]

[Disabled]  關閉這項功能。

[��nabled]   本項目�來讓處理器核心在特定情況下以比標示頻率更快的速
度運行。

�ower �imit Control [�uto]

本項目僅當您將 C�� Ratio 項目設為 [�uto]，� Turbo �ode 設為 [��nabled] 
時，才會顯示。保持這個項目為 [�uto] 狀態則可以獲得較佳的超頻，或設為 
[��nabled] 以選擇想要的設置。設置值有：[�uto] [��nabled]

以下的項目僅當您將 Turbo �ode 項目設為 [��nabled]，� �ower �imit 
Control 項目設為 [��nabled] 時，才會顯示。

�ong Duration �ower �imit [�uto]

使� <+> 與 <-> 鍵調整數值。

�ong Duration �aintained [�uto]

使� <+> 與 <-> 鍵調整數值。

Short Duration �ower �imit [�uto]

使� <+> 與 <-> 鍵調整數值。

C�� Core Current �imit [�uto]

使� <+> 與 <-> 鍵調整數值。

G���/D��� �ost
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G��� �ost

本項子菜單提供您查看個別的 �C� ��xpress 插槽信息。

�C�e �ane Simulator 

本項目提供您模擬 �C�e 通道安排。

D��� �ost

本項目提供您查看已安裝的內存信息。

��xtreme O�� [Disable]

本項在默認情況下設為 [Disabled]，以提供 C�� 過熱保護。若設置為 [��nabled]，
則可以選擇更高的電壓來超頻。但是這樣做可能會降低 C�� 的使�壽命。設置值
有：[Disabled] [��nabled]

BC�K Skew [�uto]

減小該值以提高 BC�K 的極限。設置值有：[�uto] [-5] – [+3]

C�� ��COR�� ��oltage [�anual �ode]

[�anual �ode] 允許您設置一個固定的 C�� 電壓。

[Offset �ode] 允許您設置電壓偏移量。

C�� ��COR�� �anual ��oltage [�uto]

本項目僅當您將 C�� ��COR�� ��oltage 項目設為 [�anual �ode] �提供您設
置一個固定的 C�� 電壓。設置值為以 0.005�� 為間隔，更改的範圍從 0.800�� 
至 2.100��。

Offset �ode Sign [+]

本項目僅當您將 C�� ��COR�� ��oltage 項目設為 [Offset �ode] 時，才會顯示。

[+] 將電壓補為正值。

[–] 將電壓補為負值。

C�� ��COR�� Offset ��oltage [�uto]

本項目提供您設置電壓偏移量。設置值為以 0.005�� 為間隔，更改的範圍從 
0.005�� 至 0.635��。

��TT C�� ��oltage [�uto]

本項目提供您設置 ��TT C�� 電壓。設置值為以 0.00625�� 為間隔，更改的範圍
從 0.8000�� 至 1.7000��。

在您設置 C�� 的核心電壓前，請先詳閱您所安裝之 C�� 的相關技術文
件，設置過高的核心電壓值可能對 C�� 造成損害；設置過低的電壓值可
能會造成系統不穩定。

2nd ��TTC�� ��oltage [�uto]

提供您設置第二組 ��TTC�� 電壓。設置值為以 0.00661�� 為間隔，更改範圍從 
0.80642�� 至 1.70538��。
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C�� ��CCS� ��oltage [�anual �ode]

[�anual �ode] 允許您設置一個固定的 C�� 電壓。

[Offset �ode] 允許您設置電壓偏移量。

C�� ��CCS� �anual ��oltage [�uto]

本項目僅當您將 C�� ��CCS� ��oltage 項目設置為 [�anual �ode] 時，才會
顯示，並�提供您設置一個固定的 C�� 電壓。設置值為以 0.005�� 為間隔，更
改範圍從 0.800�� 至 2.100��。

Offset �ode Sign [+]

本項目為當您將 C�� ��CCS� ��oltage 項目設置為 [Offset �ode] 時，才會顯示。

[+] 將電壓補為正值。

[–] 將電壓補為負值。

C�� ��CCS� Offset ��oltage [�uto]

本項目為允許您設置電壓偏移量。設置值為以 0.005�� 為間隔，更改範圍從 
0.005�� 至 0.635��。

DR�� ��oltage (CH�, CHB) [�uto]

允許您設置 DR�� channel � 與 B 的 DR�� 電壓。設置值為以 0.005�� 為間隔，
更改範圍從 1.20�� 至 2.10��。

DR�� ��oltage (CHC, CHD) [�uto]

允許您設置 DR�� channel C 與 D 的 DR�� 電壓。設置值為以 0.005�� 為間隔，
更改範圍從 1.20�� 至 2.10��。

根據 �n te l 處理器規格，建議您安裝電壓低於 1.65�� 的內存以保護 
C��。

C�� ��� ��oltage [�uto]

本項目可讓您設置 C�� 及 �CH ��� 電壓。設置值為以 0.00625�� 為間隔，更改
的範圍從 1.2500�� 至 2.5000��。

�CH 1.1v ��oltage [�uto]

本項目可以讓您設置 1.1v �latform Controller Hub 電壓。設置值為以 0.00625�� 
為間隔，更改的範圍從 0.8000�� 至 1.6000��。

��TTDDR ��oltage（CH�, CHB） [�uto]

允許您設置 DR�� channel � 與 B 的 ��TTDDR 電壓。設置值為以 0.00625�� 為
間隔，更改的範圍從 0.6250�� 至 1.1000��。

��TTDDR ��oltage（CHC, CHD） [�uto]

允許您設置 DR�� channel C 與 D 的 ��TTDDR 電壓。設置值為以 0.00625�� 為
間隔，更改的範圍從 0.6250�� 至 1.1000��。
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C�� Spread Spectrum [Disabled]

[Disabled] 提升 BC�K 的超頻能力。

[��nabled] 由 ���� 控制。

�C��� Spread Spectrum [Disabled]

[Disabled] 提升 �C��� 的超頻能力。

[��nabled] 由 ���� 控制。

C�� Tweakers’�aradise

�emory Tweakers’�aradise

�C��� C�K Skew [�uto]

設置值有：[-63] – [-1] [�uto] [+1] – [+63]

C�� �/O Skew [�uto]

設置值有：[-63] – [-1] [�uto] [+1] – [+63]

C�� �/O Drive Strength [�uto]

設置值有：[-63] – [-1] [�uto] [+1] – [+63]
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��C �B/CD Signal 1/2/3 [�uto]

設置值有：[-126] – [-1] [�uto] [+1] – [+32]

DR�� CTR� R��� ��oltage on CH�/B/C/D

設置值為以 0.0050x 為間隔，更改的範圍從 0.3950x 至 0.6300x。

DR�� D�T� R��� ��oltage on CH�/B/C/D

設置值為以 0.0050x 為間隔，更改的範圍從 0.3950x 至 0.6300x。

DR�� Read R��� ��oltage on CH�/B/C/D

設置值為以 0.0050x 為間隔，更改的範圍從 0.38500x 至 0.61500x。

�CH Chipset Tweakers’�aradise

�CH 1.5v ��oltage [�uto]

設置值為以 0.00625�� 為間隔，更改的範圍從 1.2000�� 至 2.3000��。

�CH 1.1��G� ��oltage [�uto]

設置值為以 0.00661��  為間隔，更改的範圍從 0.80642�� 至 1.60623�� 。

�CH D�� Strength [�uto]

C設置值有：[-96] – [-1] [�uto] [+1] – [+96]

�CH D�� Skew [�uto]

設置值有：[-96] – [-1] [�uto] [+1] – [+96]

�CH �SB Skew [�uto]

設置值有：[-96] – [-1] [�uto] [+1] – [+96]

�CH S�T�3 Strength [�uto]

設置值有：[-96] – [-1] [�uto] [+1] – [+96]
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3.4 �菜單（Main Menu）

�菜單只有在您進入 �dvanced �ode 時才會出現。您可以由�菜單查看系統基本
數據，並設置系統日期、時間、語言和安全性設置。

3.4.1 System �anguage [��nglish]

本項目可以讓您選擇 B�OS 的語言版本。

3.4.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]

提供您設置系統日期。

3.4.3 System Time [XX:XX:XX]

提供您設置系統時間。 
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• 若您忘記設置的 B�OS 密碼，可以採�清除 C�OS 實時鐘（RTC）
內存。請參考 2.3.10 後側面�連接端口 一節的說明。

• �dministrator 或 �ser �assword 項目默認值為 Not �nstalled，當您
設置密碼之後將顯示為 �nstalled.

3.4.4 安全性菜單（Security）

本菜單可讓您改變系統安全設置。

�dministrator �assword（設置系統管理員密碼）

當您設置系統管理員密碼後，建議您先登入您的帳�，以免 B�OS 設置程序中的某
些信息無法查看或更改設置。

請依照以下步驟設置系統管理員密碼（�dministrator �assword）：

1. 請選擇 �dministrator �assword 項目並按下 <��nter>。

2. 由 Create New �assword 窗口輸入欲設置的密碼，輸入完成按下 <��nter>。

3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟更改系統管理員密碼（�dministrator �assword）：

1. 請選擇 �dministrator �assword 項目並按下 <��nter>。

2. 由 ��nter Current �assword 窗口輸入密碼並按下 <��nter>。

3. 由 Create New �assword 窗口輸入新密碼，輸入完成按下 <��nter>。

4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除系統管理員密碼時，請依照更改系統管理員密碼之步驟，但請在輸入/確
認密碼窗口出現時，按下 <��nter> 鍵。當您刪除系統管理員密碼後，�dministrator 
�assword 項目將顯示為 Not �nstalled。
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�ser �assword（設置��密碼）

當您設置��密碼後，你必需登入您的帳�才能使� B�OS 設置程序。��密碼的
默認值為 Not �nstalled，當您設置密碼後將顯示 �nstalled。

請依照以下步驟設置��密碼（�ser �assword）：

1. 請選擇 �ser �assword 項目並按下 <��nter>。

2. 由 Create New �assword 窗口輸入欲設置的密碼，輸入完成按下 <��nter>。

3. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

請依照以下步驟更改��密碼（�ser �assword）：

1. 請選擇 �ser �assword 項目並按下 <��nter>。

2. 由 ��nter Current �assword 窗口輸入密碼並按下 <��nter>。

3. 由 Create New �assword 窗口輸入新密碼，輸入完成按下 <��nter>。

4. 請再一次輸入密碼以確認密碼正確。

欲刪除��密碼時，請依照更改��密碼之步驟，但請在輸入/確認密碼窗口出
現時，按下 <��nter> 鍵。當您刪除��密碼後，�ser �assword 項目將顯示為 Not 
�nstalled。



ROG� R����G��� ��� �OR���� ������������ 3-21

第
三

章

3.5 高級菜單（Advanced menu）

高級菜單可讓您改變中央處理器與其他系統設備的細部設置。

注意！在您設置本高級菜單的設置時，不正確的數值將導致系統損毀。
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3.5.1 處理器設置（C�� Configuration）

本項目可讓您得知中央處理器的各項信息與更改中央處理器的相關設置。

以下畫面所顯示項目可能會因您所安裝處理器不同而有所差異。

將滾動條�下滾動來顯示以下項目滾動條�下滾動來顯示以下項目�下滾動來顯示以下項目滾動來顯示以下項目來顯示以下項目

�ntel �daptive Thermal �onitor [��nabled]

[��nabled] 啟動 C�� 散熱�控功能幫助散熱。

[Disabled] 關閉 C�� 散熱�控功能。

Hyper-threading [��nabled]

�ntel 超執行緒技術（�ntel®Hyper-Threading Technology）能讓單顆處理器同時擁
有兩條執行緒以處理數據。

[��nabled] 啟動 �ntel 超執行緒技術。

[Disabled] 關閉 �ntel 超執行緒技術。

�ctive �rocessor Cores [�ll]

本項目可以讓您設置在每個處理封包中啟�的處理器核心數量。設置值有：[�l l] 
[1] [2] [3] [4] [5]
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�imit C���D �aximum [Disabled]

[��nabled] 本項目可以讓既有的操作系統在無處理器 C���D 功能支持時亦可正
常啟動。

[Disabled] 關閉此功能。

��xecute Disable Bit [��nabled]

[��nabled] 啟動 No-��xcution �age �rotection 技術。

[Disabled] 強迫 XD 功能總是降低至 0。

�ntel ��irtualization Tech [��nabled]

[��nabled] 啟動�ntel 虛擬技術（��irtualization Technology）讓硬件平台可以同
時執行多個操作系統，將一個系統平台虛擬為多個系統。

[Disabled] 關閉此功能。

C�� �ower �anagement Configuration

C�� Ratio [�uto]

本項目�來調整處理器核心時鐘（C�� Core Clock）與基頻（BC�K）頻率的
比值，請使� <+> 與 <-> 按鍵來調整數值。設置值會根據安裝的處理器而有所不
同。

��nhanced �ntel SpeedStep Technology [��nabled]

本項目可以提供您啟動或關閉 �ntel ���ST 技術（��nhanced �ntel® SpeedStep 
Technology）。

[Disabled] 處理器會以默認速度運行。

[��nabled] 處理器的速度則由操作系統控制。

Turbo �ode [��nabled]

本項目只有在您將 ���ST 項目設置為 [��nabled] 時才會出現，可以讓您啟動或
關閉  �ntel® Turbo �ode 技術。

[Disabled] 關閉此功能。

[��nabled] 可讓處理器在特定情況下以比標示頻率更快的速度運行。

C�� C1�� [�uto]

[Disabled] 關閉本項支持功能。

[��nabled] 啟動 C1�� 支持功能。這項功能應該啟動，以便增加暫停狀態。

C�� C3 Report [�uto]

本項目可以讓您啟動或關閉 C�� C3 報告給操作系統。

C�� C6 Report [�uto]

本項目可以讓您啟動或關閉 C�� C6 報告給操作系統。

C�� C7 Report [�uto]

本項目可以讓您啟動或關閉 C�� C7 報告給操作系統。
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3.5.3 �CH 設置（�CH Configuration）

High �recision Timer [��nabled]

本項目可以讓您啟動或關閉 High �rec is ion ��vent Timer 功能。設置值有：
[��nabled] [Disabled]。

3.5.2 系統代理設置（System �gent Configuration）

�C���_X16_1 �ink Speed [G���N3]

選擇目標連線速度 G�en1、G�en2 或 G�en3。設置值有：[G���N1] [G���N2] [G���N3]

�C���_X16/X8_3 and �C���_X8_4 �ink Speed [G���N3]

選擇目標連線速度 G�en1、G�en2 或 G�en3。設置值有：[G���N1] [G���N2] [G���N3]

�C���_X8_2 �ink Speed [G���N3]

選擇目標連線速度 G�en1、G�en2 或 G�en3。設置值有：[G���N1] [G���N2] [G���N3]
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3.5.4 S�T� 設備設置（S�T� Configuration）

當您進入 B�OS 設置程序時，B�OS 設置程序將自動檢測已安裝的 S�T� 設備。當
未偵側到 S�T� 設備時將顯示 Not �resent。

S�T� �ode [�HC� �ode]

本項目可以設置 Serial �T� 硬件設備的相關設置。

[Disabled] 關閉 S�T� 功能。

[�D�� �ode] 若要將 Serial �T� 作為 �arallel �T� 物理保存接口，請將本項目設
置為 [�D�� �ode]。

[�HC� �ode] 若要 Serial �T� 硬件設備使� �dvanced Host Controller �nterface 
(�HC�) 模式，請將本項目設置為 [�HC�]。�HC� 模式可讓內置的存
儲設備啟動高級的 Serial �T� 功能，通過�生命令排序技術來提升
工作性能。

[R��D �ode] 若要在 Serial �T� 硬盤設置 R��D 磁盤陣列，請將本項目設置為 
[R��D �ode]。

S.�.�.R.T. Status Check [��nabled]

S.�.�.R.T.（自動檢測、分析、報告技術，Self-�onitoring, �nalysis and Reporting 
Techno logy）是一個�控軟件，可以�控您的硬盤，並在發生錯誤時於啟動自檢
（�OST）時顯示錯誤信息。設置值有：[��nabled] [Disabled]。

Hot �lug [Disabled]

這些項目僅當您將 S�T� �ode 設置為 [�HC� �ode] 或 [R��D �ode] 時，才會
顯示，並提供您啟�或關閉 S�T� 連接端口的 hot plug（熱插入）支持。設置值有：
[Disabled] [��nabled]
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3.5.5 �SB 設備設置（�SB Configuration）

本菜單可讓您更改 �SB 設備的各項相關設置。

在 �SB Devices 項目中會顯示自動檢測到的數值或設備。若無連接任何
設備，則會顯示 None。

�egacy �SB Support [��nabled]

[Disabled] 關閉本功能。

[��nabled] 啟動在一般常規操作系統中支持 �SB 設備功能。

[�uto] 系統可以在啟動時便自動檢測是否有 �SB 設備存在，若是，則啟動 
�SB 控制器；反之則不會啟動。

�egacy �SB3.0 Support [��nabled]

[��nabled] 啟動在一般常規操作系統中支持 �SB3.0 設備功能。

[Disabled] 關閉本功能。

��HC� Hand-off [Disabled]

[Disabled] 關閉本功能。

[��nabled] 啟動支持沒有 ��HC� hand-off 功能的操作系統。
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3.5.6 內置設備設置（OnBoard Devices Configuration）

�zalia HD �udio [��nabled]

[Disabled] 關閉這個控制器。

[��nabled] 啟動高保真音頻控制器。

以下選項只有在 �zalia HD �udio 設置為 [��nabled] 時，才會出現。

�ront �anel Type [HD]

本項可以讓您依照前面�音頻連接端口的支持功能，將前面�音頻連接端口
（����）模式設置為 legacy �C’97 或是高保真音頻。

[HD] 將前面�音頻連接端口（����）模式設置為高保真音頻。

[�C97] 將前面�音頻連接端口（����）模式設置為 legacy �C’97。

S�D�� Out Type [S�D��]

[S�D��] 設置為 S�D�� 輸出。

[HD��] 設置為 HD�� 輸出。

�ntel ��N Controller [��nabled]

[Disabled] 關閉此控制器。

[��nabled] 啟動 �ntel 網絡控制器。

�ntel �X�� O�RO� [Disabled]

本項目只有在前一項目設置為 [��nabled] 時才會出現。本項目可讓您開啟或關閉 
�ntel 網絡控制器的 �X�� OptionRom。設置值有：[��nabled] [Disabled]。
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若您想要使�完整的 �S�1061 保存控制器（例如：�HC�），建議您將
此項目設置為 [�HC� �ode]，並�從��所附的公�及驅動程序光盤裡
安裝 �S�1061 Controller Deriver 驅動程序。

�smedia �SB 3.0 Controller [��nabled]

本項目為啟�或關閉 �smedia �SB 3.0 控制器。設置值有：[Disabled] [��nabled]

�smedia �SB 3.0 Battery Charging Support [Disabled]

本項目為啟�或關閉 �smedia �SB 3.0 控制器的 �SB 充電支持功能。設置值有：
[Disabled] [��nabled]

�S�1061 Storage Controller [�HC� �ode]

本項為提供您啟�或關閉 �S�1061 保存控制器。設置值有：[Disab led] [�D�� 
�ode] [�HC� �ode]

�S�1061 Storage O�RO� [��nabled]

本項目僅當前面的項目設置為 [�D�� �ode] 或 [�HC� �ode] 時，才會顯示。 提供
您啟�或關閉 �S�1061 storage 控制器的 OptionRom（選�只讀存儲器）。設置
值有：[Disabled] [��nabled]
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Restore �C �ower �oss [�ower Off]

[�ower On] 系統在電源中斷之後重新開啟。

[�ower Off] 系統在電源中斷之後電源將維持關閉狀態。

[�ast State] 將系統設置恢復到電源未中斷之前的狀態。

�ower On By �S/2 Keyboard [Disabled]

本項目提供您關閉鍵盤啟動功能，或是設置鍵盤上的指定按鍵以啟動系統。設置值
有： [Disabled] [Space Bar] [Ctrl-��sc] [�ower Key]

�ower On By �S/2 �ouse [Disabled]

[Disabled] 關閉使� �S/2 鼠標啟動功能。

[��nabled] 啟動使� �S/2 鼠標啟動功能。

�ower On By �C���/�C� [Disabled]

[Disabled] 關閉 �C��� 設備喚醒功能。

[��nabled] 啟� �C��� 設備喚醒功能。

�ower On By RTC [Disabled]

[Disabled] 關閉實時時鐘（RTC）喚醒功能。

[��nabled] 當您設為 [��nabled] 時，將出現 RTC �larm Date (Days) 與 Hour/ 
�inute/Second 子項目，您可自行設置時間讓系統自動啟動。

��r� Ready [Disabled]

這個項目允許您關閉 S5 的一些電力以取得 ��rp 需求的系統準備。當設為啟動 
（��nabled）時，其他的 ���� 選項將會關閉。設置值有：[Disabled] [��nabled]

3.5.7 高級電源管理設置（��� Configuration）
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3.6 監控菜單（Monitor menu）

�控菜單可讓您查看系統溫度/電力狀況，並�對風扇做高級設置。

�nti Surge Support [��nabled]

本項目為啟�或關閉 �nti Surge 功能。設置值有：[Disabled] [��nabled]

��oltage �onitor

C�� ��oltage; 3.3�� ��oltage; 5�� ��oltage; 12�� ��oltage; C�� ��TT ��oltage;  
C�� ��S� ��oltage; C�� ��� ��oltage, DR�� �B/CD ��oltage; �CH 1.1 ��oltage;  
�CH 1.5 ��oltage; Second ��TTC�� ��oltage; �CH �ogic Reference (1.1��G�);  
��G��1/2 Core ��oltage; ��G��1/2 ���� ��oltage; ��G��1/2 ��� ��oltage

這些內置的硬件�控功能，會自動檢測通過內置電壓調節所輸出的電壓值。

Temperature �onitor

C�� Temperature; �B Temperature; �CH Temperature; O�T1/2/3 
Temperature [xxx℃/xxx℉]

本系列��具備了中央處理器、��以及指定設備的溫度探測器，可自動檢測
並顯示當前的溫度。若您不想要顯示檢測的溫度，請設置為 [�gnored]。
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�an Speed �onitor

C�� ��N Speed; C�� O�T Speed; Chassis ��N1/2/3 Speed; �CH ��N Speed;  
O�T ��N 1/2/3 Speed [xxxxR��] or [�gnored] / [N/�]

為了避免系統因為過熱而造成損壞，本系列��備有中央處理器風扇的轉速 
R��（Rotations �er �inute）�控，所有的風扇都設置了轉速安全範圍，一旦
風扇轉速低於安全範圍，華碩智能型��就會發出警訊，通知��注意。若沒有
安裝至��，則會顯示 [N/�]。

�an Speed Control

C�� Q-�an Control [Disabled]

[Disabled] 關閉 C�� Q-�an 控制功能。

[��nabled] 啟� C�� Q-�an 控制功能。

以下的三個項目只有當您啟動 C�� Q-�an Control 功能後，才會出現。

C�� �an Speed �ow �imit [600 R��]

本項目可以讓您設置當 C�� 風扇低於所選擇的轉速時，系統會發送警告信息
通知。設置值有：[�gnore] [200 R��] [300 R��] [400 R��] [500 R��] [600 
R��]

C�� �an �rofile [Standard]

本項目只有在 C�� Q-�an Control 設置為 [��nabled] 時才會出現，�來設置處
理器風扇適當的性能。

[Standard] 設置為 [Standard] 讓處理器風扇根據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設置為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行�
�。

[Turbo] 設置為 [Turbo] 來獲得處理器風扇的最大轉速。

[�anual] 設置為 [�anual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。

以下的項目只有當您將 C�� �an �rofile 設為 [�anual] 時才會出現。

C�� �pper Temperature [70]

請使� <+> 與 <-> 鍵調整處理器溫度的數值。數值的更改範圍由 20℃ 至℃ 至 至 
75℃。℃。

C�� �an �ax. Duty Cycle(%) [100]

請使� <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最大工作週期。數值的更改範圍由 
60% 至 100%。當處理器溫度達最大值時，處理器風扇將以最大工作週期運
行。

C�� �ower Temperature [20]

顯示處理器溫度的最小值。
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C�� �an �in. Duty Cycle(%) [20]

 請� <+> 與 <-> 鍵調整處理器風扇的最小工作週期。數值的更改範圍由 
0% 至 100%。當處理器溫度低於 40℃ 時，處理器風扇將以最小工作週℃ 時，處理器風扇將以最小工作週處理器風扇將以最小工作週
期運行。

Chassis Q-�an Control [��nabled]

[Disabled] 關閉機箱 Q-�an 控制功能。

[��nabled] 啟動機箱 Q-�an 控制功能。

Chassis �an Speed �ow �imit [600 R��]

本項目只有在 Chassis Q-�an Control 設置為 [��nabled] 時才會出現。本項目可
以讓您設置 C�� Q-�an Control 的功能及機箱風扇速度。設置值有：[�gnore] [200 
R��] [300 R��] [400 R��] [500 R��] [600 R��]

Chassis �an �rofile [Standard]

本項目只有在 Chassis Q-�an Control 設置為 [��nabled] 時才會出現，�來設置
機箱風扇適當的性能。

[Standard] 設置為 [Standard] 讓機箱風扇根據處理器的溫度自動調整。

[Silent] 設置為 [Silent] 將風扇速度調整到最低，並擁有最安靜的執行��。

[Turbo] 設置為 [Turbo] 來獲得機箱風扇的最大轉速。

[�anual] 設置為 [�anual] 來指派詳細的風扇轉速控制參數。

以下的項目只有當您將 Chassis �an �rofile 設為 [�anual] 時才會出現。

Chassis �pper Temperature [70]

請使� <+> 與 <-> 鍵調整機箱溫度的數值。數值的更改範圍由 40℃ 至℃ 至 至 
90℃。℃。

Chassis �an �ax. Duty Cycle(%) [100]

請使� <+> 與 <-> 鍵調整機箱風扇的最大工作週期。數值的更改範圍由 
60% 至 100%。死機箱溫度達最大值時，機箱風扇將以最大工作週期運行。

Chassis �ower Temperature [40]

顯示機箱溫度的最小值。

C�� �an �in. Duty Cycle(%) [60]

請使� <+> 與 <-> 鍵調整機箱風扇的最小工作週期。數值的更改範圍
由 0% 至 100%。死機箱溫度低於 40℃ 時，機箱風扇將以最小工作週期運℃ 時，機箱風扇將以最小工作週期運機箱風扇將以最小工作週期運
行。
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O�T �an1/2/3 Control [Disabled]

本項目�來選擇選�風扇控制模式。當本項目設置為 [Duty �ode]，則可以設置 
O�T �an 1/2/3. Duty Cycle() 項目；當本項目設置為 [�rofile �ode]，則可以設置 
O�T �an 1/2/3 �rofile 項目；當本項目設置為 [�ser �ode]，則可以設置 O�T �an 
1/2/3 �ow Speed Temp 與 O�T �an 1/2/3 �ull Speed Temp 項目。設置值有：
[Disabled] [Duty �ode] [�rofile �ode] [�ser �ode]

O�T �an 1/2/3. Duty Cycle() [50%]

允許您設置風扇的循�功率。設置值有：[50%] [60%] [70%] [80%] 
[90%]

O�T �an 1/2/3 �rofile [Silent

允許您選擇 �CH fan profile。設置值有：[�erformance] [Optional] [Silent]

O�T ��N 1/2/3 �ow Speed Temp [25℃]

允許您設置風扇在低轉速時的溫度。設置值有：[25℃] [30℃] [35℃] 
[40℃]

O�T ��N 1/2/3 �ull Speed Temp [60℃]

允許您設置風扇在全速運轉時的溫度。設置值有：[60℃] [70℃] [80℃] 
[90℃]
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3.7 啟動菜單（Boot menu）

本菜單可讓您改變系統啟動設備與相關功能。

Bootup Num�ock State [On]

[On] 設置啟動時 Num�ock 鍵自動開啟。

[Off] 設置啟動時 Num�ock 鍵自動關閉。

�ull Screen �ogo [��nabled]

[��nabled] 啟動全屏個人化啟動畫面功能。

[Disabled] 關閉全屏個人化啟動畫面功能。

如果您欲使�華碩 �y�ogo2™ 功能，請務必將 �ull Screen �ogo 項目
設置為 [��nabled]。

Wait �or ‘�1’ �f ��rror [��nabled]

[Disabled] 關閉本功能。

[��nabled] 系統在啟動過程出現錯誤信息時，將會等待您按下 <�1> 鍵確認才會
繼續進行啟動程序。

Option RO� �essages [�orce B�OS]

[�orce B�OS] 選購設備固件程序信息會強制在啟動顯示。

[Keep Current] 選購設備固件程序信息只有在該程序供應商設置為顯示時，才會在啟
動時顯示。
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Setup �ode [�dvanced �ode]

[�dvanced �ode] 將 �dvanced �ode 設置為 B�OS 設置程序的默認值。

[��Z �ode]   將 ��Z �ode 設置為 B�OS 設置程序的默認值。

Boot Option �riorities

本項目讓您自行選擇啟動磁盤並排列啟動設備順序。依照 1st、2nd、3rd 順序分
別代表其啟動設備順序，而設備的名稱將因使�的硬件設備不同而有所差異。

Boot Override

本項目將顯示可使�的設備，設備的名稱將因使�的硬件設備不同而有所差異。點
擊任一設備可將該將置設置為啟動設備。

• 啟動時您可在 �S�S �ogo 出現時按下 <�8> 選擇啟動設備。

• 欲進入 Windows 安全模式時，可以這樣做：

 - 請在 �S�S �ogo 出現時按下 <�5>

 - 請在啟動自檢（�OST）時按下 <�8>。
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3.8 工具菜單（Tools menu）

本工具菜單可以讓您針對特別功能進行設置。請選擇菜單中的選項並按下 <��nter> 
鍵來顯示子菜單。

3.8.1 �S�S ��Z �lash 2

本項目可以讓您啟動華碩 ��Z �lash 2 程序，按下 <��nter> 會出現再次確認的窗
口，請使�左右鍵選擇 [Yes] 或 [No]，接著按下 <��nter> 確認。

請參考 3.10.2 華碩 ��Z �lash 2 的說明。
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3.8.2 �S�S S�D �nformation

本菜單可以讓您取得 DR�� S�D 信息。 
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• 當進行 B�OS 升級時，請勿關閉或重新啟動系統以免造成系統啟動失

敗。

• 建議您只在相同的內存/處理器設置與相同的 B�OS 版本狀態下，更
新 B�OS 程序。

3.8.3 �S�S O.C. �rofile

本菜單可以讓您保存或載入 B�OS 設置。 

�abel

允許您輸入設置文件案的標籤。

Save to �rofile

本項目可以讓您保存當前的 B�OS 文件案至 B�OS �lash 中，請輸入您的文件案名
稱，然後按下 <��nter> 鍵，接著選擇 Yes。

�oad from �rofile

本項目可以讓您載入先前保存在 B�OS �lash 中的 B�OS 設置。請按下 <��nter> 鍵
並 選擇 Yes 來載入文件案。

若您尚未保存新的 B�OS 文件案時，Setup �rofile Status 項目將顯示為 
Not �nstalled。
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3.8.4 B�OS �lashback

�orced B�OS2 Boot

允許您使� B�OS chip 2 作為系統啟動使�。

CO�Y B�OS1 to B�OS2

僅當前運行的 B�OS 能夠被鏡射。系統將進入 soft-off（軟關機）狀態。當 B�OS 
ba備份完成時，系統將會自動啟動。
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3.8.5 G�O Button �ile

本菜單提供您設置 G�O Button 文件案，與載入 G�O Button 文件案。

BC�K �requency; C�� Ratio; C�� ��oltage; C�� ��CCS� ��oltage; DR�� 
��oltage (CH�, CHB/CHC, CHD); C�� ��� ��oltage; ��TT C�� ��oltage; 
�CH 1.1v ��oltage; �CH 1.5v ��oltage; ��TTDDR ��oltage (CH�, CHB/CHC, 
CHD); Second ��TTC�� ��oltage; �CH �ogic Reference (1.1��G�)

本項目可以搭配鍵盤上的 <+> 與 <-> 鍵來調整每一項的數值。請參考 3.3 ��xtreme 
Tweaker 菜單的說明。

�oad Default

本項目�來載入默認設置。

Save �bove Setting

本項目提供您調整過的特定項目數值保存成為一個 G�O Button 文件案。

�oad from �����RO� settings

本項目可讓您載入 �����RO� 設置。 

將滾動條�下滾動來顯示以下項目
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3.9 ��� BIOS 程序（Exit menu）

本菜單可讓您讀取 B�OS 程序出廠默認值與退出 B�OS 程序。你也可以由 ��xit 菜單
進入 ��Z �ode。

�oad Optimized Defaults 

本項目可讓您載入 B�OS 程序設置菜單中每個參數的默認值。當您選擇本項目或按
下 <�5>，便會出現一個確認對話窗口，選擇 Yes 以載入默認值。

�oad Safe Defaults

本項目可讓您載入設置菜單中每個參數的最安全默認值。選擇 Yes 以載入默認
值。

Save Changes & Reset

當您完成對 B�OS 設置程序所做的更改後，請選擇本項目或按下 <�10>，將會出現
一個確認對話窗口，請選擇 Yes 以保存設置並退出 B�OS 設置程序。

Discard Changes & ��xit

本項目可讓您放棄所做的更改，並恢復�先保存的設置。在選擇本項目或按下 
<��sc>鍵後，將會出現一個確認對話窗口，請選擇 Yes 以放棄任何設置並載入�先保
存的設置，同時退出 B�OS 設置程序。

�S�S ��Z �ode

選擇本項目可進入 ��Z �ode 菜單。

�aunch ���� Shell from filesystem device

本項目可以讓您由含有數據系統的設備中啟動 ���� Shell（shellx64.efi）。
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1. �S�S 更新：在 Windows 操作系統中更新 B�OS 程序。

2. �S�S ��Z �lash 2：使� � 盤來更新 B�OS。

3. �S�S Crash�ree B�OS 3：當 B�OS 文件案遺失或損毀時，可以使� � 盤或��
的驅動程序與應�程序光盤來更新 B�OS。

4. �S�S B�OS �pdater：在 DOS ��下，使���驅動程序與應�程序光盤與 � 
盤來更新並備份 B�OS。

5. �SB B�OS �lashback：在待機狀態下，無需進入 B�OS 設置程序與操作系統，只
要通過 � 盤便能更新 B�OS。

上述軟件請參考相關章節的詳細使�說明。

建議您先將���始的 B�OS 程序備份到 � 盤中，以備您�後需要再次
安裝�始的 B�OS 程序。請使� �S�S 更新 或 �S�S B�OS �pdater 來
拷貝���始的 B�OS 程序。

3.10 �新 BIOS 程序

華碩網站上提供有最新的 B�OS 程序，可以強化系統的穩定度、兼容性或執行性
能，但是執行 B�OS 程序更新是具有潛在性風險的，若是使�現有版本的 B�OS 程序
都沒有發生問題時，請勿�動執行更新 B�OS 程序。不適當的 B�OS 程序更新可能會
導致系統啟動失敗。若有需要，請使�以下各節的方法來更新您的 B�OS 程序。

請訪問華碩網站（http://www.asus.com.cn）來下載本��最新的 B�OS 
程序。

執行華碩在線更新程序

請由應�程序 D��D 光盤中安裝 �� Suite �� 程序，接著請由 �� Suite �� �菜單點擊 
更新 > �S�S 更新 以執行華碩在線更新程序。

在使�華碩在線更新程序之前，請先確認您已經通過內部網絡對外連
接，或者通過互聯網服務供應商（�S�）所提供的連線方式連接到互聯
網。

在您要使�華碩在線更新程序來更新 B�OS 程序之前，請先將其他所有的
窗口應�程序關閉。

3.10.1 華碩在線更新

華碩在線更新程序是一套可以讓您在 Windows 操作系統下，�來管理、保存與更
新�� B�OS 文件案的應�程序。您可以使�華碩在線更新程序來執行以下的功能：

• 直接從網絡上下載並更新 B�OS 程序。

• 從網絡上下載最新的 B�OS 程序。

• 從更新的 B�OS 文件案更新 B�OS 程序。

• 保存系統現有的 B�OS 程序。

• 查看 B�OS 程序的版本。

這個程序可以在��附贈的驅動及應�程序光盤中找到。
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3. 接著再選擇您欲下載的 B�OS 版本。
按下 Next 繼續。

4. 您可以決定是否要更換在啟動系統仍
在自我測試（�OST，�ower-On Self 
Test）時的 B�OS 程示圖標，點擊 
Yes 進行更換，或是選擇 No 略過此
步驟。

使�網絡更新 B�OS 程序

請依照以下步驟使�網絡更新 B�OS 程序：

1. 請先由 �S�S 更新 �菜單中選擇 更
新 B�OS from the �nternet，然後按下 
Next 繼續。

2. 請選擇離您最近的華碩 �T� 站台可
避免網絡阻塞。

 若您想要啟� B � O S 降等（B � O S 
downgradable）功能與自動 B�OS 備
份（B�OS backup）功能，請勾選在
畫面中的這兩個項目。
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6. 如有需要，請調整圖片的分辨率後
點擊 Next 繼續。

5. 點擊 Browse（瀏覽）找到您所放置
圖片的位置。

7. 最後，再依照著畫面上的指示完成 B�OS 更新的程序。
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使� B�OS 文件案更新 B�OS 程序

請依照以下步驟使� B�OS 文件案更新 B�OS 程序：

1. 請先由 �S�S 更新 �菜單中選擇 更
新 B�OS from a file，然後按下 Next 
繼續。

2. 在 開 啟 （ O p e n ） 的 窗 口 中 選 擇 
B�OS 文件案的所在位置，點擊 開啟
（Open ），然後按下 Next 繼續。

3. 您可以決定是否要更換在啟動系統仍
在自我測試（�OST，�ower-On Self 
Test）時的 B �OS 啟動圖片，點擊 
Yes 進行更換，或是選擇 No 略過此
步驟。

4. 最後再依照屏幕畫面的指示來完成 
B�OS 更新的程序。

• 本章節的畫面只能參考，實際操作的畫面可能會因��型號而異。

• 請參考驅動程序 D��D 光盤中軟件��的說明，或是訪問華碩網站 
http://www.asus.com.cn 獲得軟件設置的詳細說明。
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3.10.2 華碩 ��Z �lash 2

華碩 ��Z �lash 2 程序讓您能輕鬆的更新 B�OS 程序，可以不必再通過啓動盤的冗
長程序或是到 DOS 模式下執行。

請至華碩網站 http://www.asus.com.cn 下載最新的 B�OS 程序文件案。

請依照以下步驟通過 ��Z �lash 2 更新 B�OS 程序：

1. 將保存有最新的 B�OS 文件案的 � 盤插入 �SB 連接端口。

2. 進入 B�OS 設置程序的 �dvanced �ode，選擇 Tool > �S�S ��Z �lash �tility，
接著請按下 <��nter> 鍵。

3. 請使� <Tab> 鍵操控 Drive 區域。

4. 請利�鍵盤上的上/下方向鍵找到存放有最新 B�OS 文件案的 � 盤，接著請按下 
<��nter> 鍵。

5. 請使� <Tab> 鍵操控 �older �nfo 區域。

6. 請利�上/下方向鍵找到 � 盤中最新的 B�OS 文件案，接著請按下 <��nter> 鍵開
始 B�OS 更新操作。當 B�OS 更新操作完成後請重新啟動電腦。

• 本功能僅支持採� ��T 32/16 格式的單一磁區 � 盤。

• 當更新 B�OS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統啟動失敗。

請讀取出廠默認值來保持系統的穩定。請參閱 3.9 退出 B�OS 程序 一節
中 �oad Optimized Defaults 項目的詳細說明。



ROG� R����G��� ��� �OR���� ������������ 3-47

第
三

章

3.10.3 華碩 Crash�ree B�OS 3

華碩最新自行研發的 Crash�ree B�OS 3 工具程序，讓您在當 B�OS 程序和數據被
病毒入侵或丟失時，可以輕鬆的從驅動程序及應�程序光盤，或是從含有最新或�始
的 B�OS 文件案的 � 盤中恢復 B�OS 程序的數據。

在驅動程序及應�程序光盤中的 B �OS 程序版本可能會比官方網站上
的 B�OS 程序版本舊，若是想要使�更新的 B�OS 程序，請至 http://
support.asus.com 網站下載，並保存在便攜存儲設備中。

恢復 B�OS 程序

請依照下列步驟使�應�程序光盤恢復 B�OS 程序：

1. 啟動系統。

2. 將��的應�程序光盤放入光驅，或是將含有最新或�始的 B�OS 文件案的 � 盤
插入 �SB 連接端口。

3. 接著工具程序便會自動檢查光盤或存儲設備中是否存有 B�OS 文件案。當搜索到 
B�OS 文件案後，工具程序會開始讀取 B�OS 文件案並自動進入 �S�S ��Z �lash 2 
程序。

4. 系統需要您進入 B�OS 程序來恢復 B�OS 設置，為了確保系統的兼容性與穩定
性，建議您按下 <�5> 按鍵來載入 B�OS 程序的默認值。

當更新 B�OS 時，請勿關閉或重置系統以避免系統啟動失敗。
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3.10.4 華碩 B�OS �pdater

華碩 B�OS �pdater 讓您可以在 DOS ��下更新 B�OS 程序，�可以�來複製現
有的 B�OS 文件案，當您的 B�OS 程序在更新過程中失敗或中斷時，可以作為備份使
�。

3. 將電腦關機，並�除連接所有的 S�T� 硬件設備（選購）。

DOS ��下啟動系統

1. 將存有最新 B�OS 文件案與 B�OS �pdater 的 � 盤插入 �SB 連接端口。

2. 啟動電腦，當 �S�S 標識出現時，按下 <�8> 來顯示 B�OS 啟動設備選擇菜單。
將驅動程序與應�程序光盤放入光驅，然後選擇光驅作為啟動磁盤。

• DOS ��下不支持 NT�S 格式，請勿將 B�OS 文件案與 B�OS 
�pdater 保存在 NT�S 格式的 � 盤。

• 請勿將 B�OS 程序保存在軟盤，以免軟盤的容量不夠使�。

更新 B�OS 之前

1. 準備本��的驅動程序與應�程序光盤，以及 ��T32/16 格式�單一磁區的 � 
盤。

2. 訪問華碩網站 http://support.asus.com 下載最新的 B�OS 程序與 B�OS �pdater，
然後保存在 � 盤。

以下的程序畫面只能參考，您實際操作的畫面可能會與��所示的畫面
不盡相同。

Welcome to FreeDOS (http://www.freedos.org)!
C:\>d:
D:\>

Please select boot device:

 SATA:  XXXXXXXXXXXXXXXX
 USB  XXXXXXXXXXXXXXXXX
 UEFI:  XXXXXXXXXXXXXXXX
 Enter Setup

	 ↑ and ↓ to move selection
 ENTER to select boot device
  ESC to boot using defaults

3. 當 製作軟盤 菜單出現時，通過按下項目號碼來選擇 �reeDOS command prompt 
項目。

4. 當 �reeDOS 出現時，輸入命令 d:，然後按下 <��nter>，將磁盤 C（光驅）改為磁
盤 D（� 盤）。
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D:\>b�pd�ter /oO�D��OS�.rom�pd�ter /oO�D��OS�.romr /oO�D��OS�.rom

�文件名 擴展名

備份現有的 B�OS 文件案

請依照以下步驟備份 B�OS 文件案：

 在這裡所指的「fi lename」，��可以不超過八個位的方式來命名這個�文件
名，並以不超過三個位的方式來命名擴展名。

2. 接著會出現 B�OS �pdater 備份畫面來顯示備份過程，當備份完成時，按下任一
按鍵回到 DOS 模式。

1. 當 �reeDOS 出現時，輸入命令命令 bupdater /o[filename]updater /o[filename]r /o[filename]，然後按下 <��nter>。

請確認 � 盤不是在寫入保護狀態，並�有足夠的容量可以保存 B�OS 文
件案。

ASUSTek ��OS Upd�ter for DOS V�.�8 [20�0/04/29]

C�rrent ROM Upd�te ROM

Note
S�ving ��OS:

PATH: A:\  

�OARD: RAMPAGE �V FORMU�A 
VER: 02�� 
DATE: 09/05/20��

�OARD: Unknown 
VER: Unknown 
DATE: Unknown

��OS b�ck�p is done! Press �ny key to contin�e.
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4. 選擇 Yes 後按下 <��nter>，當 B�OS 更新完成時，按下 <��SC> 退出 B�OS 

�pdater 並重新啟動電腦。

更新 B�OS 文件案

請依照以下步驟更新 B�OS 文件案：

1. 當 �reeDOS 出現時，輸入命令 bupdater /pc /g，然後按下 <��nter>。

D:\>b�pd�ter /pc /g

2. 接著會出現如下圖所示的 B�OS 更新畫面。接著會出現如下圖所示的 B�OS 更新畫面。B�OS 更新畫面。更新畫面。

3. 按下 <Tab> 按鍵切換畫面，使� <�p/Down/Home/��nd> 按鍵選擇 B�OS 文件文件
案，然後按下 <��nter>，B�OS �pdater 檢查所選的 B�OS 文件案後，會彈出確認�pdater 檢查所選的 B�OS 文件案後，會彈出確認r 檢查所選的 B�OS 文件案後，會彈出確認文件案後，會彈出確認案後，會彈出確認彈出確認確認
更新的畫面。

Are you sure to 更更 BIOS?

Yes    No

• B�OS �pdater 1.04 或更新的版本在更新 B�OS 之後會自動退出更新
程序回到 DOS 模式。

• 請載入 B�OS 程序的默認值以確保系統的兼容性與穩定度。在 退出 
B�OS 程序（��xit menu）菜單 選擇 �oad Optimized Defaults。

• 在完成 B�OS 更新後，請確認將剛剛�除的 S�T� 硬件設備連接至 
S�T� 連接端口。

請勿在 B�OS 進行更新時，執行關機或重新啟動電腦，以防止 B�OS 更新
失敗。

ASUSTek ��OS Upd�ter for DOS V�.�8 [20�0/04/29]

C�rrent ROM Upd�te ROM

A:

Note
  [Enter] Select or �o�d    [T�b] Switch   [V] Drive �nfo 
  [Up/Down/Home/End] Move   [�] ��ck�p     [Esc] Exit

P8P67D.ROM    4�94304 20�0-08-05 �7:30:48

PATH: A:\  

�OARD: RAMPAGE �V FORMU�A 
VER: 02�� 
DATE: 09/05/20��

�OARD: Unknown 
VER: Unknown 
DATE: Unknown
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3.10.5 �SB B�OS �lashback

�SB B�OS �lashback 程序可讓��無需進入 B�OS 設置程序或操作系統就能在待
機狀態下通過 � 盤更新 B�OS。

1. 從 �S�S 網站下載最新 B�OS 文件案。

2. 解壓縮 B�OS 文件案並將其重新命名為“R4�.RO�”。

3. 將“R4�.RO�”複製至 � 盤的根目錄中。

4. 電腦關機後將 � 盤插至��後側的 
ROG� Connect 連接端口（白色 �SB 
2.0 連接端口）

5. 按住 ROG� Connect 按鈕直到 ���D 燈
開始閃爍，然後放開。

6. 等到 ���D 燈停止閃爍表示 B�OS 更新
已經完成。

• 此功能僅支持像是採� ��T 32/16 格式與單一磁區的 � 盤設備。

• 在更新 B�OS 時請勿�除電源避免系統啟動失敗。
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如果歡迎�����������������������������������������������������������������������������������������������������
中的 B�N ���������� �������������� �������������������� �������������� ������������������ �������������� ������������� �������������� ���������� �������������� ��������������������������������

4.1 安裝操作系統

本��完全適�於 �icrosoft® Windows �� / 64-bit �� / ��ista / 64-bit ��ista / 7 
/ 64-bit 7 操作系統（O��Operating �ystem）�「永遠使�最新版本的操作系統」
�且不定時地昇級�是讓硬�配備得�最佳工作效率的有效方法�

4.2 驅動及應用程序 DVD 光盤信息

隨貨附贈的������� D��D ��包括了數個有�的軟�和�����將它們
安裝�系統中��強化��的性能�

4�2�1 執行������� D��D ��

欲�始使�������� D��D ���僅需將��放入�的��中即��若�的
系統已����「��播放」的功能���稍待一會兒��會��顯示華碩歡迎��
和軟�安裝���

華碩��������� D��D ��的內容會不定時地更新�但不另行
通知�如欲得知最新的信息�請訪問華碩的網站 http://www�asus�com�
cn�

• 由於��和周邊硬�設備的選項設置繁多�本章僅就軟�的安裝��
供�參考�����參閱�使�的操作系統說明���取得更詳盡的
信息�

• 在安裝����之前�請先確認�已經安裝 Windows® �� �ervice 
�ack 3 或更新版本的操作系統�來獲得更好的性能與系統穩定�

點擊安裝��安裝��
驅動程序程序

驅動程序����系統�程序����系統���系統��
測�������用�驅�������用�驅����用�驅��用�驅
動程序��安裝���驅程序��安裝���驅��安裝���驅
動程序��用���程序��用�����用�����

應用程序��
��本������
持�應用程序�應用程序程序

與其他����

視頻�V���������本�V���������本����本��本
光盤���視頻���點���視頻���點視頻���點���點點
擊��������� ������������� �������� ������� ���� 
用戶����������

手冊����本光盤����本光盤��本光盤光盤
���用戶手冊�點用戶手冊�點�點點
擊����������������
用戶手冊�����������

點擊聯絡信
息��������
�與華碩聯聯
絡�信息�信息信息

點擊圖���
� DVD/��
�信息

第四章 ：���持
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4�2�2 取得軟�����

��在���� D��D ��中找�軟������請依照�下步驟來取得�需要的
軟������

軟��������為 �D� 格式�在����������前�請先安
裝 �dobe® �crobat® Reader 瀏覽軟��

1� ��� �anual（����）�由
列表中選擇 ���� �otherboard 
�tility G�uide�

2� 進入 �anual ���後�在�需
要的��������鼠標左鍵
�二下�

3� 請由數個語言的����中選擇
�需要的�����

本章節的圖標只能參考�在���� D��D ��中所包含的軟����
��會依照�所購買的型號而有不同�
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4.3 ��信息

�����������中大部分的����都會有安裝指導向導來協助�一步一
步輕鬆地安裝軟������由個別軟�所提供的在線說明��或讀我��取得安裝
方式�其他信息的說明�因此本節僅就新軟�提供詳盡的說明�

4�3�1 華碩 �� �uite �� ����

通過��的�����華碩 �� �uite �� ��將所有的華碩��功能��在一個軟���的�����華碩 �� �uite �� ��將所有的華碩��功能��在一個軟������華碩 �� �uite �� ��將所有的華碩��功能��在一個軟��華碩 �� �uite �� ��將所有的華碩��功能��在一個軟���將所有的華碩��功能��在一個軟�將所有的華碩��功能��在一個軟���在一個軟�在一個軟�軟�
套�中���同時操控�執行各項功能����������

安裝華碩 �� �uite �� ����

請依照下列步驟將華碩 �� �uite �� ��安裝��的��：��安裝��的��：安裝��的��：

1� 將������放���中���若�的系統有����執行功能������������放���中���若�的系統有����執行功能������放���中���若�的系統有����執行功能��������中���若�的系統有����執行功能������中���若�的系統有����執行功能��������
安裝���會������會����會���

2� �������標���������������標��������標����������� �� �uite ���

3� 請依照��指示來完�安裝步驟���指示來完�安裝步驟�指示來完�安裝步驟�

執行華碩 �� �uite �� ����

安裝完華碩 �� �uite �� ��後����隨時由 Windows 操作系統的��來執行 ����後����隨時由 Windows 操作系統的��來執行 ��後����隨時由 Windows 操作系統的��來執行 ��操作系統的��來執行 ��的��來執行 �� 
�uite �� ���在執行��後�華碩 �� �uite �� 圖標�會顯示在 Windows 操作系統的���在執行��後�華碩 �� �uite �� 圖標�會顯示在 Windows 操作系統的�在執行��後�華碩 �� �uite �� 圖標�會顯示在 Windows 操作系統的��後�華碩 �� �uite �� 圖標�會顯示在 Windows 操作系統的後�華碩 �� �uite �� 圖標�會顯示在 Windows 操作系統的圖標�會顯示在 Windows 操作系統的�會顯示在 Windows 操作系統的操作系統的的
任務欄中�請���此圖標來��或�������中�請���此圖標來��或����������此圖標來��或�������此圖標來��或�������圖標來��或�������來��或�����������

請���各��圖標來執行各項功能��������控系統�更新 B�O��顯示系���各��圖標來執行各項功能��������控系統�更新 B�O��顯示系各��圖標來執行各項功能��������控系統�更新 B�O��顯示系��圖標來執行各項功能��������控系統�更新 B�O��顯示系來執行各項功能��������控系統�更新 B�O��顯示系�����控系統�更新 B�O��顯示系���控系統�更新 B�O��顯示系
統信息或��華碩 �� �uite �� ��設置���信息或��華碩 �� �uite �� ��設置���或��華碩 �� �uite �� ��設置�����設置����

點擊��動 �����V �V���動 �����V �V� 
� A�t� ��n�ng 模式

點擊���應用程序���應用程序程序

點擊���� ���� 頻����� ���� 頻�

點擊����� ��������� ������ ���� ����

點擊���系統信息���系統信息信息

點擊������
�置�口

• �uto �uning 按鈕僅��於含有 �urbo�� ����O ��的��型號中�

• �ool ��中的����依��型號而異�

• 本章節的畫�只能參考�請��實際看�的畫�為準�

• 請參考���� D��D ��中軟���的說明�或是訪問華碩網站 
http://www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�
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4�3�2 華碩 �urbo�� ����O ��

華碩 �urbo�� ����O ��結合了 �urbo�� 這個性能強大的超頻工具�提供���調
整處理器頻率�相��壓�更提供了 �uto �uning 功能�讓�輕鬆提升系統性能�請
由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ �ool 
> �urbo�� ����O �執行華碩 �urbo�� ����O ���

請參考���� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://
www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�

華碩 �urbo�� ����O ��

華碩 �urbo�� ����O ���讓�無需離�操作系統與重新���在 Windows® 操作
系統環境下進行 BC�K 頻率�C�� �壓���C �壓�內存總線�壓超頻�

為求系統穩定�在華碩 �urbo�� ����O ��中的所有更改都不會保存
至 B�O� 設置中�亦不會在下一次��時維持相同設置�請使� �ave 
�rofile（保存模式）功能�保存�的個人化超頻設置��在 Windows 操
作系統��之後��載入設置模式�

在調整處理器�壓設置前�請先參考處理器使�說明�設置過高的�壓
�能會造�處理器的永久損害�而設置過低的�壓��能會造�系統不
穩定�

不應用���應用����
恢復���置���置�置

立即應用�應用��
有���置���置

將�����������
置保存����
��������

點擊���/����/�
藏�置���置����

電壓調整
��制�

將�有������
置恢復默認��

���置�

���置�置
��儲保存���保存����

點擊���模式

第
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高級設置��

請��� �dvanced �ode（高級設置）���調整高級的�壓設置�

高級模式模式

處理器倍頻模式

本功能�讓�調整處理器倍頻�

不應用���恢應用���恢�恢恢
復���置���置�置
立即應用�有應用�有�有
���置

點擊������
/�藏�置��置��

�

電壓調整
��制�

���置��

���置�置

1� 請��� C�� Ratio 項目�

2� 請��� ON ���處理器倍頻（C�� Ratio）功能�系統會��重新���好讓
更改生效�

3� 在系統重新��後�再次�� �urbo�� ����O������� C�� Ratio 項目�請拖
曳調整桿向上或向下�增加或減少數值�

4� 請��� �pply ��設置�讓更改生效�

C�� Ratio

不應用���恢應用���恢�恢恢
復���置���置�置

立即應用�有應用�有�有
���置

點擊���/����/�
藏�置���置����

調整桿

• 在使� �urbo�� ����O ��中的處理器倍頻功能之前�請將 B�O� 中
的 C�� Ratio �etting 項目設為 [�uto]�請參考������的說
明�

• C�� Ratio（處理器倍頻）列顯示處理器的核心數值�將依�使�的
處理器型號而異�

第
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C�� �trap 功能

本功能�讓�調整 C�� �trap�

1� 請��� C�� �trap ���

2� 請�調整桿�拖曳調整所需的數值�右邊的圖標�會相對顯示變化值�

3� 請��� �pply ��設置�讓更改生效�

C�� �trap

不應用���
恢復���置

立即應用�
有���置

點擊���/�
藏�置��

調整桿

• ��在 C�� Ratio 上的設置�會影響 C�� �trap 結果�

• C�� �trap 圖標上的數值會因不同的 C�� 型號而異�

��調整模式（�uto �uning �ode）

華碩 �urbo�� ����O 為�準備了二種��調整模式�方��依不同的需求選擇不同
的使�模式�

• �ast �uning：快速處理器超頻�

• ��xtreme �uning：極速處理器�內存超頻�

使� �ast �uning

1� 由華碩 �urbo�� ����O ��的�
��中��� ��調整（�uto 
�uning）������ �ast�

2� 閱讀注意事項後�請��� OK 
�始進行��超頻設置�

• ��調整模式的超頻性能表�會因處理器�內存等系統配備而異�

• ��調整模式會對系統進行超頻設置�因此建議�使�更佳的冷卻系
統（如水冷式散熱系統）�維持運行的穩定�
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3� �urbo�� ����O 將��進行高級超
頻設置�同時會保存 B�O� 設置
後重新���當進入 Windows 
後�將��一個對話框顯示超頻
結果���� OK �離�本���

使� ��xtreme �uning

1� 請��� �uto �uning ��後�
選擇 ��xtreme�

3� �urbo�� ����O 會��將 C�� 與
內存超頻��重新��系統�
在重新近入 Windows 操作系統
後��將會看�如右圖所示的�
畫圖標顯示超頻進度����隨
時��� �top 取消超頻設置�

2� 閱讀注意事項後�請��� OK �
始進行��超頻設置�

4� 若����� �top�華碩 �urbo�� 
����O ��將會�始執行系統高
級超頻�穩定性測試��將會看
�如右圖所示的�畫圖標顯示超
頻進度����隨時��� �top 
取消超頻設置�

5� 華碩 � u r b o �� �� �� O 將��
進 行 超 頻 設 置 � 同 時 會 保 存 
B�O� 設置後重新���當進入 
Windows 後�將��一個對話
框顯示超頻結果���� OK �離
�本���
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4�3�3 華碩 D�G��+ �ower Control ��

華碩 D�G��+ �ower Control ��通過數碼 ��R� 元��讓���輕鬆的調整�源相
位性能�體驗多樣化的�壓與頻率調整��能保證元�有更長的使�壽命與最小的�
源流失�提供最佳的使�彈性�完美精確��前所�有的效率�確保性能與穩定性�

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
�ool > D�G��+ �ower Control��選擇 C�� �ower 或 DR�� �ower 來調整�源控
制設置�

編號 功能

1 C�� �oad-line Calibration
允許�調整�壓設置值與控制系統�度�當�將此項目的設置值設置�設置值與控制系統�度�當�將此項目的設置值設置�值與控制系統�度�當�將此項目的設置值設置�設置值設置�值設置�設置��
高時�將�提高�壓值與超頻能力�但是會增加 C�� � ��R� 的�度�是會增加 C�� � ��R� 的�度�會增加 C�� � ��R� 的�度�

2 C�� Current Capability

C�� Current Capability 代表�提供更高超頻所需的總�源量�此選項
設置�高時���R� 總�源������高��高時���R� 總�源������高�

3 C�� ��oltage �requency

切換頻率將影響 ��R� ���壓的暫態響�和元�的散熱性�設置�高設置�高�高
的頻率�獲得�快的�壓暫態響��

4 ��CC�� �oad-line Calibration

DR�� Controller 的變化是由 ��CC�� �oad-line �定�設置�高的數值 的變化是由 ��CC�� �oad-line �定�設置�高的數值
�增進系統性能；而�低的數值�讓系統有�佳的散熱方���

5 ��CC�� Current Capability

�高的數值��提供更廣泛的完整 DR�� Controller 功率���且同時
能提高超頻頻率����

6 C�� �ower �hase Control
在系統高負載時��增加�源相數�提升 ��R� ���壓的暫態響��
�得�更好的散熱性能�在系統低負載時�通過減少�源相數�增加性能�在系統低負載時�通過減少�源相數�增加�在系統低負載時�通過減少�源相數�增加通過減少�源相數�增加減少�源相數�增加 
��R� �源性能�性能��

7 C�� �ower Duty Control
C�� �ower Duty Control �調整 ��R� 各相�流�元��度�

點擊�應�應應
用�置

點擊����
棄�置�置

�置說明1

C�� �ower

2

3

6

7

4 5
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• 實際的性能提升�能會因所安裝的 C�� 規格而有所不同�

• 請勿卸除散熱模塊�散熱環境�已被�測中�

編號 功能

1 DR�� Current Capability

�高的數值��提供更廣泛的完整�源���且同時能提高超頻頻率�
��

2 DR�� ��oltage �requency

允許�調整 DR�� ��頻率�讓系統穩定或增加超頻��（OCDR�� ��頻率�讓系統穩定或增加超頻��（OC��頻率�讓系統穩定或增加超頻��（OCOC 
Range）�）�

3 DR�� �ower �hase Control

設為 �anual �djustment（��調整）��快相位響�來增加 系統性性
能�或設為�低相位響�來增加 DR�� 功率效率��或設為�低相位響�來增加 DR�� 功率效率�

DR�� �ower

1

2

3

點擊�應�應應
用�置

點擊����
棄�置�置

�置說明說明
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4�3�4 華碩 ���� ��

華碩 ���� ��是個��滿足不同��需求的節源工具�此��提供數種模式供�
選擇�提升系統性能或節省�量�在��模式下�系統將會根據當前系統狀態��切
換模式�����通過調整如 C�� 頻率�G��� 頻率�vCore �壓與風扇控制等設置
�個人化每個模式�

執行 ���� ��

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
�ool > ���� �執行華碩 ���� ���

� ���� 程序�有�測� V��A ��程序�有�測� V��A ���有�測� V��A ���測� V��A ��� V��A ��
便會���下信息信息

��每個模式�系統屬性

每個模式�高級�置高級�置

*• 請選擇 �rom ���� �nstallation �查看安裝 ���� ��後二氧化碳減少
的總量�

*• 請選擇 �rom the �ast Reset �查看���  後二氧化碳減少的
總量�

• 請參考���� D��D ��中軟���的說明�或是訪問華碩網站 
http://www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�

*在��已減少與
��減少���減少���
化碳量間切換

�省電引擎�������
會亮起

��減少���
化碳總量

���� ���� 電��� ���� 電� ���� 電�

多種系統��模式
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4�3�5 華碩 �an �pert ��

華碩 �an �pert ��很聰明地讓��針對不同的環境�度調整處理器與機箱風扇轉
速��an �pert 的設計除了考量系統的負載能力之外�另外�兼顧�因為不同的地理
位置�氣候條�而來的不同環境�度�內置多樣化實�的設置�讓靈活的風扇速度控
制提供一個安靜且低�的使�環境�

執行 �an �pert ��

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
�ool > �an �pert �執行華碩 �an �pert ���

使� �an �per ��

請��� �an Name �選擇風扇�由 �etting 中選擇欲使�的模式�

風扇運行模式

• ��（Disable）：選擇此模式��� �an �pert 功能�

• 標準模式（�tandard）：此模式會讓風扇�中等模式調整速度�

• 寧靜模式（�ilent）：此模式會讓風扇轉速降至最低�求風扇安靜運行�

• 加速模式（�urbo）：此模式會讓風扇全速運行�求最佳的冷卻效果�

• 智能模式（�ntelligent）：此模式會根據環境�度��調整 C�� 風扇轉速�

• 穩定模式（�table）：此模式會讓 C�� 風扇維持相同的轉速�避免因為風扇不穩
定旋轉而造�的噪音�然而當�度超過 70�� 時�風扇會��加速��� 時�風扇會��加速� 時�風扇會��加速�

• ��模式（�ser）：此模式�讓�在某些限制下改變 C�� 風扇的運行模式�

點擊���������� 點擊����個���������個��������個�����

點擊�應用�置�應用�置應用�置

點擊��棄�置��棄�置�置

請參考���� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://
www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�
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4�3�6 華碩 �ensor Recorder（感�器記錄）功能

�ensor Recorder（感�器記錄）功能為�時間軸記錄�控系統內�壓��度與風
扇速度的變化�History Record（歷史記錄）功能為提供�指定特定的時間間距��
根據某些目的保留追蹤三組系統狀態記錄�

執行 �ensor Recorder 功能

當從��附的���� D��D ���完� �� �uite �� 安裝後�請在 �� �uite �� ��
��選擇 �ool > �ensor Recorder �執行 �ensor Recorder 功能�

使� �ensor Recorder 功能

在 ��oltage/ �emperature/ �an �peed ��上����想看�的項目狀態即��看�
畫�上會��顯示彩色的線條�為系統狀態的實時變化�

使� History Record（歷史記錄）

1� ��� History Record ���如有需要��調整位於左欄的 �ype�Date�Record 
�nterval 與 Record Duration 項目�

2� 圖上�會顯示彩色線條��表明在指定的時間要求的狀態變化�

3� ��� Recording 來記錄歷史更改�

���在 �� �uite �� ����的 �onitor > �ensor�亮�顯示的系統狀態
將會顯示在右欄�
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4�3�7 華碩 �robe �� ��

華碩 �robe �� �� ��實時檢測��中重要元�的狀況�例如風扇運轉�處理器
�度和系統�壓等��在任一元�發生問題時提醒��確保�的��處於穩定�安全
且良好的運行狀態�

執行華碩 �robe �� ��

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
�ool > �robe �� �執行華碩 �robe �� ���

使�華碩 �robe �� ��

請��� ��oltage/�emperature/�an �peed ���檢測或是調整數值��reference 
�顯示檢測的間隔時間�或是更改�度�位�

點擊���默認����默認�默認�� 點擊�應用�置�應用�置應用�置
點擊���保���保保

存��置���置��置��

點擊�保存�保存保存
�置��

請參考���� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://�� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http:// D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://軟���的說明�或訪問華碩網站 http://��的說明�或訪問華碩網站 http://訪問華碩網站 http://華碩網站 http://
www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�軟�設置的詳細說明�的詳細說明�
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4�3�8 ��B 3�0 Booster ��

華碩�� ��B 3�0 Boost ��提供增強 ��B 3�0 設備與支持最新的 ��B 
�ttached �C�� 協定（����）�有了 ��B 3�0 Boost�就��讓�輕鬆加速 ��B 
3�0 設備的��速度�

�� ��B 3�0 Boost ��

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
�ool > ��B 3�0 Boost �執行���

設置 ��B 3�0 Boost ��

1� 連� ��B 3�0 設備至 ��B 3�0 連�端��

2� ��B 3�0 Boost ��將會��檢測連�設備的屬性與切換至 �urbo 模式或 ���� 
模式（若該設備有支持 ���� 功能）�

3� ��能隨時���方式切換 ��B 3�0 模式回� Normal 模式�

請參考���� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://
www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�
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4�3�9 �i Charger+ 功能

BC 1�1（Battery Charging ��ersion 1�1）�為 ��B-��（��B �mplementers 
�orum）所認證 ��B 充�功能�此為設計讓 ��B 充�速度能快於標準 ��B 設備�
若�的 ��B 設備支持 BC 1�1 功能*�當�將 ��B 設備連�至�的系統�系統會�
�檢測�的 ��B 設備��始使�高速 ��B 充��充�速度將會��往標準 ��B 設
備快三倍**�

• * ��查詢 ��B 設備的製造商來了解�的設備是否完整支持 BC 1�1 
功能�

• ** 實際充�狀態�能會因�的 ��B 設備的條�而異�

• 在��或�� �i Charger+ 功能前�請先確認已卸除與重新連線�的 
��B 設備��確保充�功能正常�
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4�3�10 華碩在線更新��（���� 更新）

華碩在線更新（���� 更新）����讓�更新系統的 B�O��提供�在系統上�
更新 B�O� ���或僅需要保存���來使��而只需通過這個方�的功能就��進
行�

執行 ���� 更新 ��

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
�ool > ���� 更新 �執行���

使� ���� 更新 ��

選擇�想要使� B�O� ����的哪項功能�選定後��� Next �依照說明完��
的請求�

• 更新 B�O� from �nternet（網絡上下載�更新 B�O� ��）

 從華碩的官方網�上（www�asus�com）下載最新版本的 B�O� �����然後
依照建議的���來更新�系統上的 B�O� 版本�

• Download B�O� from �nternet（從網絡上下載最新的 B�O� ��）

 從華碩的官方網�上（www�asus�com）下載最新版本的 B�O� �����然後
保存起來�備之後使��

• 更新 B�O� from file（從更新的 B�O� ���更新 B�O� ��）

 使� B�O� ����請求從一個來源���來更新 B�O� 版本至�的系統�

• �ave B�O� to file（保存系統�有的 B�O� ��）

 備份當前的 B�O� �����保存在�的系統上的另一個���區或保存至 � �
�備�來使��

在更新 B�O� 時�建議請先備份原有 B�O� ����確保萬一發生系統損
毀時��使��
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4�3�11 �y�ogo2 ��

� y � o g o ����讓�����圖��這個��圖�為在當���我測試
（�O��）過�時會顯示在��上�就從一�始將�的��個性化！

執行 ���� 更新 ��

請由���� D��D ��中安裝 �� �uite �� �����請由 �� �uite �� ������ 
更新 > �y�ogo �執行��

使� �y�ogo

選擇�喜好的更換��圖�的方式�然後��� Next �依照指示操作�

更改我的�� B�O� ��圖�

1� 在當前的 B�O� 下���� Browse（瀏覽）�選擇�想要當作��圖�的圖片�
��後���� Next 繼續�
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2� ��� �uto �une �調整圖��的大小的兼容性或�拉桿拖曳調整分辨率�

3� ������ Booting �review 來查看設置好的��圖��然後��� Next 繼續�

4�  ��� �lash 後�始更新��圖��

5� ��� Yes 就��重新���或����在下一次重新��時看�顯示新的圖��

更改下載的 B�O� ���的��圖�與更新（或不更新）此 B�O� 至��

1� 在 B�O� �ile ����瀏覽下載需要的 B�O� ���至�的系統��這項工具將協
助�檢測 B�O� 版本的兼容性�

2� 然後在 �icture �ile ���瀏覽想要更換的��圖���選定後���� Next 繼
續�

3� 依照前� 更改我的�� B�O� ��圖� 的步驟 2-5�完�圖�的更新�

在 B�O� �����的全�圖���������� �y�ogo �能生 B�O� �����的全�圖���������� �y�ogo �能生�����的全�圖���������� �y�ogo �能生 �y�ogo �能生�能生
效�
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4�3�12 ROG� Connect 設置設置

ROG� Connect 提供�通過另一����遠端�控的方式�控與調整本機端���通過另一����遠端�控的方式�控與調整本機端���另一����遠端�控的方式�控與調整本機端���

設置本機端與遠端��的 ��B 連線本機端與遠端��的 ��B 連線

• 在使� ROG� Connect 前�請將����������的 ROG� 
Connect 軟�安裝至遠端��上�

• ROG� Connect ��搭配 ROG� Connect �lus �能使�所有功能�
在使� ROG� Connect 前�請先將����������的 ROG� 
Connect �lus 安裝至本機端��上�

1� 將提供的 ROG� Connect 排線連�本
機端��與另一�遠端���

2� 按下 ROG� Connect 按鈕�

3� 使�鼠標左鍵���遠端��上的鼠標左鍵���遠端��上的左鍵���遠端��上的���遠端��上的遠端��上的 RC 
�weak�t 快�方式圖標���功能�快�方式圖標���功能����功能�

使� RC �weak�t

拖拉畫�中的滑桿與按下按鈕�進行�控或調整�的���
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��� �unction �顯示更多選項�

RC �oster

當進行���我測試（�O��）時�RC 
�oster 會顯示狀態����切換��顯示
模式為�字（�tring）或編碼（Code）�

RC Remote

RC Remote 提供�通過 ROG� Connect 
排線來操作�的系統�

RC Diagram

RC Diagram 提供��控與記錄�系統的
狀態�
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G��� �weak�t

G��� �weak�t 提供�控制與�控安裝在本機端��的 G����拖拉畫�中的滑桿進
行調整數值後���� �pply 保存指定的設置值�
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4�3�13 音頻設置��

本��內置一個支持 7�1 聲道音頻��功能的 Realtek High Definition 音頻處理
芯片���讓�通過��體驗前所�有的音響效果�這套軟�提供����檢測
（Jack-�ensing）功能�支持 �/�D�� 數字音頻�入/���中斷功能等�Realtek 音
頻芯片�擁有 Realtek ��的通�音頻端�（��J��niversal �udio Jack）技術�
讓����享受即插即�的�利性�

請依照安裝向導的指示來安裝 Realtek 音頻����與��������在華碩�
�����中找�這個 Realtek 音頻����與�����

當「Rea l t ek 音頻����與��軟�」安裝完�
後����在右下方的任務欄上找� Realtek HD �udio 
�anager 圖標�在任務欄的 Realtek HD �udio �anager 
圖標上�鼠標左鍵�二下就會顯示 Realtek HD 音頻控制
���

��alt�k HD A���� 
Manag�� 圖�

�� Windows ��ista™/7 操作系統下的 Realtek HD �udio �anager操作系統下的 Realtek HD �udio �anager下的 Realtek HD �udio �anager

B� Windows �� 操作系統中的 Realtek HD �udio �anager操作系統中的 Realtek HD �udio �anager中的 Realtek HD �udio �anager

��制�置�置

�置����

信息

退�

最小化

��制面�

�置��

系統信息信息

退�最小化

��高級
�置

�口�置

模擬與��與����
�口����

�置默認��

請參考���� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://�� D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http:// D��D ��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://��中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://中軟���的說明�或訪問華碩網站 http://軟���的說明�或訪問華碩網站 http://��的說明�或訪問華碩網站 http://訪問華碩網站 http://華碩網站 http://
www�asus�com�cn 獲得軟�設置的詳細說明�軟�設置的詳細說明�的詳細說明�
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4�3�14 �ound Blaster �-�i �B 2 音頻設置��

2� ��� �ctivate �始進行������ �ctivate �始進行��� �ctivate �始進行���

�� �ound Blaster �-�i �B 2

當�完� �ound Blaster �-�i �B 2 ��的安裝後�在第一次使�時��需要先進
行在線�����

1� �鼠標左鍵������操作系統��上的 �ctivate�

�ound Blaster �-�i 僅支持 Windows 7 和 ��ista 操作系統下使��

請確認�已經先安裝好網絡�����連線至互聯網�

內置的八聲道 HD 高保真音頻編碼芯片 (High Defin it ion �udio, previous ly 
codenamed �zalia) 支持高質量的 192KHz/24-bit 音頻����支持音頻��檢測功
能���檢測每個音頻��的連�狀態�而阻抗感�功能����判定音頻設備的種
類��針對不同的音頻設備預先進行等化設置�

本安裝會要求�已在系統中安裝最新版的 Windows �edia �layer 播放�
��請先確認下載�安裝 Windows �edia �layer 媒體播放器�然後�安
裝 �ound Blaster �-�i �B 2 ���
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使� �ound Blaster �-�i �B 2

喇叭與耳機
�AX
等化器

混音器

�HX

音量調整

恢復�默認���默認��默認����

靜音

�peakers and Headphone（喇叭與耳機）

���在此調整與喇叭或耳機相�
的設置�

����（��nvironment audio extensions）

在�� ���� 效果後��就��選
擇與增加不同的音場效果至�想聆聽
的音樂中�
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��qualizer �anel（等化器）

���通過等化器來��調整音頻
頻率��且��預先調整�待下次使
��

�ixer（混音器）

當進行錄音或播放音頻時����
��調整音量大小�包含音頻�入�
立體聲混音與麥克風�

�H�

�H� 是一個高保真音頻技術�提
供�調整環繞音場�重低音音量等效
果�
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4�4�1 R��D 定義

R��D 0 的�要功能為「Data striping」�即區塊延展�其運行模式是將磁�陣列
系統下所有硬�組�一個虛擬的大硬��而數據存取方式是平均分散至多顆硬��是
��行的方式讀取/寫入數據至多顆硬��如此�增加存取的速度�若�二顆硬�所
建構的 R��D 0 磁�陣列為例���速度約為陣列中轉速最慢的硬�的二倍速度�整
體而言�R��D 0 模式的磁�陣列�增加數據��的性能與速率�

R��D 1 的�要功能為「Data �irroring」�即數據映射�其運行模式是將磁�陣列
系統所使�的硬��創建為一組映射對�（�irrored �air）���平行的方式讀取/寫
入數據至多顆硬��而寫入至各個硬�的數據是完全一樣的�在讀取數據時���由
本組內所有硬�同時讀��而 R��D 1 模式的磁�陣列最�要就是其容錯功能（fault 
tolerance）�它能在磁�陣列中任何一顆硬�發生故障的情況時�其它硬�仍��繼
續�作�保持系統不中斷運行�即使陣列中某一顆硬�損毀時�所有的數據仍會完整
地保留在磁�陣列的其它硬�中�

R��D 5 的�要功能為將數據與驗證信息加�延展�分別記錄�三部或�上的硬�
中�而 R��D 5 陣列設置的優��包括有取得更理想的硬�性能�具備容錯能力�與
更大的保存容量�R��D 5 陣列模式最適合的使��疇���於交叉處理操作�數據
庫���企業資源的規劃�與商業系統的���這類型的陣列模式�最少需要三部硬
�方�進行設置�

R��D 10 的�要功能為「Data striping」+「Data �irroring」��就是� R��D 0 
與 R��D 1 之所長�不但�運�� R��D 0 模式所提供的高速��速率��保有了 
R��D 1 模式的數據容錯功能�讓�不但享有高速的數據��功能�對於數據的保存
�無後顧之憂�

• 在�使� R��D 功能之前�請先確認已經安裝 Windows® �� �ervice 
�ack 3 或更新版本的操作系統�R��D 功能僅支持 Windows® �� 
�ervice �ack 3 或更新版本的操作系統�

• 由於 Window® ��/��ista 的限制�當 R��D 磁�陣列容量超過 2�B 
時無法做為��硬��只能做為數據硬�使��

• 若�想要使�設置有 R��D 磁�陣列的硬�來��系統請在安裝操作
系統�選定的硬�之前�先將���� D��D ��內的 R��D ���
����複製至軟�中�請參考 4�5 創建一張搭載有 R��D ����
的軟� 一節的說明�

4.4 �A�D 功能�置

本��內置 �ntel® 芯片組��讓�通過 �erial ��� 硬�設置 R��D 0�1�5 與 
R��D 10 磁�陣列�
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4�4�2 安裝 �erial ���（����）硬�

本��支持 �er ia l ��� 硬��為了最佳的性能表��當�要創建陣列模式設置
時�請盡�能採�具備相同型號與容量的硬��

請依照�下安裝方式來建構 ���� R��D 磁�陣列�

1� 將硬�安裝至硬�槽中�

2� 安裝硬�連�排線�將欲建構磁�陣列的硬�連�至���

3� 將 ���� �源線連��每一部硬��

4�4�3 在 B�O� ��中設置 R��D

在��始創建陣列之前����先在 B�O� ��設置中設置對�的 R��D 選項�請
依照下列步驟進行操作︰

1� 在��之後系統仍在內存的���我測試（�ower-On �elf �est��O��）時�按
下 <Delete> 按鍵進入 B�O� 設置���

2� 選擇 �dvanced > ���� Configuration 選項�然後按 <��nter>�

3� 將 ���� �ode 選項設置為 [R��D]�

4� 保存�的設置值�退� B�O� ���

�於如何在 B�O� 中針對��進行瀏覽與�入�請參考第三章的相�說
明�

4�4�4 進入 �ntel® Rapid �torage �echnology Option RO� ����

請依照下列步驟來進入 �ntel® Rapid �torage �echnology Option RO� ����：

1� ���的���

2� 當系統執行���檢（�O��）時�按下 <Ctrl+�> 按鍵來進入��������

由於芯片的限制�當�設置 ���� 連�端�為 R��D 時�所有的 ���� 
連�端�均會� R��D 模式運行�

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.0.0.1032 
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation.  All Rights Reserved.

       1. Create RAID Volume              3. Reset Disks to Non-RAID 
       2. Delete RAID Volume              4. Recovery Volume Options

[ DISK/VOLUME INFORMATION ]
 RAID Volumes:                 
	 None	defined.
 
 Physical Devices:
 Port Device Model    Serial #                 Size  Type/Status(Vol ID)
 0    ST3160812AS     9LS0HJA4              149.0GB  Non-RAID Disk
 1    ST3160812AS     9LS0F4HL              149.0GB  Non-RAID Disk
 2    ST3160812AS     3LS0JYL8              149.0GB  Non-RAID Disk

       [↑↓]-Select   [ESC]-Exit          [ENTER]-Select Menu
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創建 R��D 設置

請依照下列步驟創建 R��D 設置：

1� 選擇 1� Create R��D ��olume 然後按下 <��nter> 按鍵�會��如下圖所示的��
畫��

2� 為�的 R��D 磁區鍵入一個名稱�然後按下 <��nter> 按鍵�

3� 使�向上�向下方向鍵來選擇�想要的 R��D 層級�然後按下 <��nter> 按鍵�

4� 當 Disk 選項���請按下 <��nter> 按鍵��選擇要進行陣列設置的硬�設備��
�如下圖所示的 ������C� D��K� 畫��會���

在��下方的導覽鍵��讓�移��棒�不同的選項�選擇��中的選項�

本節中的 R��D B�O� 設置畫�只能參考之��故所顯示的畫�與實際設
置畫��能稍有不同�

本������支持四個硬�進行 R��D 設置�

[ SELECT DISKS ]

Port Drive Model      Serial #       Size     Status
0    ST3160812AS      9LS0HJA4      149.0GB   Non-RAID Disk
1    ST3160812AS      9LS0F4HL      149.0GB   Non-RAID Disk
2    ST3160812AS      3LS0JYL8      149.0GB   Non-RAID Disk
3    ST3160812AS      9LS0BJ5H      149.0GB   Non-RAID Disk

Select 2 to 6 disks to use in creating the volume.

[↑↓]-Prev/Next [SPACE]-SelectDisk [ENTER]-Done

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.0.0.1032 
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation.  All Rights Reserved.

[ CREATE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Enter a unique volume name that has no special characters and is 
16 characters or less.

       [↑↓]Change     [TAB]-Next    [ESC]-Previous Menu    [ENTER]-Select

      Name:  Volume0
RAID Level:  RAID0(Stripe)
     Disks:  Select Disks
Strip Size:   128KB
  Capacity:  0.0   GB
      Sync:  N/A
             Create Volume
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5� 請使�向上�向下方向鍵來選擇硬�設備�確認後請按下 <�pace> 按鍵來進行選
擇���被選定的硬�設備旁�會��一個小三角形圖標�當要進行陣列設置的
硬�設備選擇完畢後�請按下 <��nter> 按鍵�

6� 使�向上�向下方向鍵來選擇 R��D 磁�陣列（R��D 0�R��D 10�R��D 5）要
分區的容量�然後按下 <��nter> 按鍵�分區的數值�由 4KB 遞增至 128KB�數
據分區的數值�該�硬�使�的目的來�定�下列為推荐：

R��D 0：128KB

R��D 10：64KB

R��D 5：64KB

若此系統欲作為服務器使��建議�選擇�低的磁區大小；若此系統欲
作為多媒體���來執行影音的編輯製作�建議�選擇�高的磁區大小
來獲得最佳的性能�

9� 按下按鍵 <Y> 來創建陣列�回�����或是按下 <N> 回� CR������ ��O����� 
���N�（創建陣列標�）���

7� �入�所要的陣列容量���按下 <��nter> 按鍵�本項目默認值是採�最高�容
許的磁�容量�

8� 在 Create ��olume 的提示對話框中再按下 <��nter> 按鍵來創建磁�陣列����
會��如下圖的��畫��

WARNING: ALL DATA ON SELECTED DISKS WILL BE LOST.
Are you sure you want to create this volume? (Y/N):
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2� 按下 <Y> 按鍵來離������或是按下 <N> 回�����

2� 使�向上�向下方向鍵來選擇�想要刪除的 R��D 設置�然後按下 <Del> 按鍵�
��如下圖所示的畫��會���

3� 按下 <Y> 按鍵來刪除 R��D �回�����或是按下 <N> 回� D�������� 
��O����� ���N�（創建陣列標�）���

離� �ntel® Rapid �torage �anager ����

請依照�下步驟離�����：

1� 選擇 5� ��xit 然後按下 <��nter> 按鍵�會��如下圖所示的��畫��

刪除 R��D 陣列

請依照�下步驟刪除 R��D 陣列：

1� 選擇 2� Delete R��D ��olume 然後按下 <��nter> 按鍵�會��如下圖所示的��
畫��

當�要刪除 R��D 設置時請小心�保存在硬�中的數據會被全部刪除�

Are you sure you want to exit? (Y/N):

[ CONFIRM EXIT ]

ALL DATA IN THE VOLUME WILL BE LOST!
(This does not apply to Recovery volumes)

Are you sure you want to delete volume “Volume0”? (Y/N):

[ DELETE VOLUME VERIFICATION ]

Intel(R) Rapid Storage Technology - Option ROM - v10.0.0.1032 
Copyright(C) 2003-10 Intel Corporation.  All Rights Reserved.

[ DELETE VOLUME MENU ]

[ HELP ]

Deleting a volume will reset the disks to non-RAID.

WARNING: ALL DISK DATA WILL BE DELETED.
(This does not apply to Recovery volumes)

       [↑↓]-Select          [ESC]-Previous Menu     [DEL]-Delete Volume

Name       Level          Drives     Capacity    Status     Bootable
Volume0    RAID0(Stripe)       2      298.0GB    Normal       Yes
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4.5 ������有 �A�D 驅動程序��盤������有 �A�D 驅動程序��盤����有 �A�D 驅動程序��盤程序��盤��盤�盤

當�欲在擁有 R��D 設置的硬�中安裝 Windows® �� 操作系統時��需要準備一
張搭載有 R��D ����的軟��若�的操作系統為 Windows ��ista����使�軟
�或 � �來創建一張搭載有 R��D 的軟�或隨身碟�

請將����軟�切換為��寫入�避免�受����的感����軟�切換為��寫入�避免�受����的感��切換為��寫入�避免�受����的感��

4�5�1 在不進入操作系統狀態下創建 R��D ����軟�操作系統狀態下創建 R��D ����軟�狀態下創建 R��D ����軟�創建 R��D ����軟� R��D ����軟���軟�

請依照下列步驟在不進入操作系統狀態下創建 R��D/���� ����軟�：操作系統狀態下創建 R��D/���� ����軟�：狀態下創建 R��D/���� ����軟�：創建 R��D/���� ����軟�： R��D/���� ����軟�：��軟�：：

1� �����的�源�

2� 當進行 �O�� ���檢時按下 <Del> 鍵進入 B�O� ��設置����檢時按下 <Del> 鍵進入 B�O� ��設置�時按下 <Del> 鍵進入 B�O� ��設置���設置��

3� 將��設置為�要��設備���設置為�要��設備�為�要��設備���設備��

4� 將��與������放入��中�������放入��中�放入��中���中�中�

5� 保存設置�退� B�O� ��設置�保存設置�退� B�O� ��設置��退� B�O� ��設置���設置��

6� 當����時����製作����軟�（����時����製作����軟�（��時����製作����軟�（���製作����軟�（製作����軟�（��軟�（�ake Disk）標���按下 <1> 來創建標���按下 <1> 來創建創建
一張R��D ����軟���軟��

7� 將已格式化的軟�放入軟�中��按下 <��nter> 鍵�軟�放入軟�中��按下 <��nter> 鍵�放入軟�中��按下 <��nter> 鍵�軟�中��按下 <��nter> 鍵�中��按下 <��nter> 鍵�

8� 依照��的指示完�����軟�的創建���的指示完�����軟�的創建�的指示完�����軟�的創建���軟�的創建�的創建�創建��

4�5�2 在 Windows® 操作系統中創建 R��D ����軟�操作系統中創建 R��D ����軟�中創建 R��D ����軟�創建 R��D ����軟� R��D ����軟���軟�

請依照下列步驟在 Windows® 操作系統中創建 R��D ����軟�：操作系統中創建 R��D ����軟�：中創建 R��D ����軟�：創建 R��D ����軟�： R��D ����軟�：��軟�：：

1� �� Windows 操作系統�操作系統��

2� 連� ��B 軟��將軟�放入軟�中�軟��將軟�放入軟�中��將軟�放入軟�中�軟�放入軟�中�放入軟�中�軟�中�中�

3� 將��與������放入��中�������放入��中�放入��中���中�中�

4� 進入進入 Windows �ile �anager（Windows ���總管）�找�公�與�����
��的路徑： \Drivers\R��D\R��e\Driver�

 然後使�鼠標左鍵������ �s�akeDisk�exe ���執行 ���� �akeDisk �tility 
���

5� 選擇 ��B 軟�為保存的目標磁��軟�為保存的目標磁���

6� 依照��指示完�����軟�的創建���指示完�����軟�的創建�指示完�����軟�的創建���軟�的創建�的創建�創建��

• 本��沒有軟�插槽�當需要創建一張 ���� R��D ����軟�
時�請使� ��B 軟�來創建�

• 由於 Windows® �� 操作系統的限制�在 Windows® �� 中�能無法
辨識 ��B 軟��請參考 4�5�4 使� ��B 軟� 一節的說明來解�這
個狀況�
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4�5�3 在安裝 Windows® 操作系統時安裝 R��D ����

請依照下列步驟在 Windows® �� 安裝 R��D ����：

1� 當安裝操作系統時�系統會提示�按下 <�6> 來安裝協力廠商的 �C�� 或 R��D 
�����

2� 按下 <�6> 鍵�將存有 R��D ����的軟�/ � ��安裝軟�/ ��B 連�端��

3� 當提示��提醒�選擇要安裝的 �C�� adapter ����時�請選擇 R��D ���
�����

4� 請依照��指示來完�����的安裝�

請依照下列步驟在 Windows® ��ista 安裝 R��D ����：

1� 當安裝操作系統時�選擇 �oad Driver�讓�選擇包含 R��D ����的安裝媒
體�

2� 將搭載有 R��D ����的軟�/ � ��安裝軟�/ ��B 連�端������ 
Browse�

3� 請選擇�的設備之後�再選擇 Drivers > R��D��選擇 R��D �������再
按下 OK�

4� 請依照��指示來完�����的安裝�

在從 � �載入 R��D ����之前����使�另一���來將���
���中的 R��D ����複製� � ��
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4�5�4 使� ��B 軟�

由於操作系統的限制�當�在安裝操作系統中�想要從軟�安裝 R��D ����
時�Windows® �� �能無法辨識 ��B 軟��

要解�這個狀況�請先新增含有 R��D ����的 ��B 軟�之����供�商 �D
（���D）與產品 �D（��D）�請依照�下步驟執行：

1� 將 ��B 軟�插入另一����然後插入含有 R��D ����的軟��

2� 在 W indows ��或�始��
的 我的�� 上按鼠標右鍵�
然 後 從 彈 � � � 中 � ��  管 理
（�anage）�

��B 軟�的名稱會因所安裝軟�的名稱會因所安裝的名稱會因所安裝
的設備而有不同�設備而有不同�而有不同�

3� 選擇 設備管理器�在 串行總線控制控制
器 項目中的 xxxxxx ��B 軟�軟� 上按
鼠標右鍵�從彈���中���右鍵�從彈���中���彈���中���中������ 屬性
（�roperties）�

5� 瀏覽 R��D ����磁�內容�找� 
txtsetup�oem ����

6� 在這個���上使�鼠標左鍵�二
下會後��一個��畫���來選
擇�� oem ���的������
請選擇第二項�

4� ������ 詳細數據（Details）數據（Details）（Details） 標���
即�查看供�商 �D（���D）與產品 
�D（��D）�
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���D 與 ��D 會因所安裝的設備而有不同�

8� 在 txtsetup�oem ���中找� [Hardware�ds�scsi�ia�HC�_DesktopWorkstation�
erver] 與 [Hardware�ds�scsi�ia�tor_DesktopWorkstation�erver] 段落�

9� 在這二個段落中�入�下敘述：

 id = “��B\���D_xxxx&��D_xxxx”, “usbstor”

10� 保存�退�����

請加入在二個段落中的同一行位置�

[HardwareIds.scsi.iaAHCI_PCH]

id= “PCI\VEN_8086&DEV_3A22&CC_0106”,”iaStor”

id= “USB\VID_03EE&PID_6901”, “usbstor” 

[HardwareIds.scsi.iaStor_8R9R10RDOPCH]

id= “PCI\VEN_8086&DEV_3A22&CC_0106”,”iaStor”

id= “USB\VID_03EE&PID_6901”, “usbstor”

7� 使� 記事本（Notepad） 來���
���
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5.1 AMD® CrossFireX™ 技術

本��支持 ��D® Cross�ireX™ 技術，可讓您在��上同時安裝多重繪圖顯示接
口的顯卡進行協同運行。請依照下列的步驟來將多重繪圖顯示接口（G���）的顯卡安
裝在本��上。

5.1.1 設置需求

• 在雙 Cross�ireX 模式，請準備二張經過 ��D® 認證且支持 Cross�ireX 的顯卡，
或是一張支持 Cross�ireX 雙 G��� 顯卡。

• 請確認您的顯卡驅動程序支持 ��D Cross�ireX 技術，並從 ��D 網頁（http://
www.amd.com）下載最新版本的驅動程序。

• 請確認您的電源（�S�）可以提供符合您系統最低�電需求的電量。請參考第二
章的相關說明。

5.1.2 安裝開始前

為了讓 ��D Cross�ireX 能正常運行，在安裝 ��D Cross�ireX 顯卡之前，請先
刪除原先系統中既有的顯卡驅動程序。

請依照以下的步驟來卸除其他的顯卡驅動程序：

1. 關閉所有正在執行的應�程序。

2. 若您的操作系統為 Windows X� 時，請選擇 控制面�（Control �anel）> 添加
/刪除程序（�dd/Remove �rogram） 選項。

 若您的操作系統為 Windows ��ista 時，請選擇 控制面�（Control �anel）> 程序
與功能（�rogram and �eatures） 選項。

3. 選擇現存的顯卡驅動程序。

4. 若您的操作系統為 Windows X� 時，請點擊 添加/刪除（�dd/Remove）。

 若您的操作系統為 Windows ��ista 時，請點擊 解除安裝（�ninstall）。

5. 重新啟動您的系統。

• 建議您安裝額外的����來����的����。����來����的����。��來����的����。

• 請��� ��D ��網�� http://game.amd.com 來��最新的顯卡認證��� ��D ��網�� http://game.amd.com 來��最新的顯卡認證 ��D ��網�� http://game.amd.com 來��最新的顯卡認證��網�� http://game.amd.com 來��最新的顯卡認證網�� http://game.amd.com 來��最新的顯卡認證顯卡認證認證
列表與支持的 3D 應�程序列表。支持的 3D 應�程序列表。的 3D 應�程序列表。程序列表。列表。

第五章 ：多繪圖處理器技術�技術�
持
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5. 將二條電源線分別從電源連接至二張
顯卡的電源插座上。

6. 將 ��G�� 或 D��� 排線連接至顯卡。

4. 對齊且緊密地將 Cross�ireX 橋接設
備插入二張顯卡的金�指位置，並確
認橋接設備已經緊密的插入在正確的
位置。

CrossFireX 
金手指CrossFireX 橋接����

（隨�������������

5.1.3 安裝二張 Cross�ireX™ 顯卡

1. 準備二張支持 Cross�ireX 的顯卡。 

2. 將二張顯卡分別插入 �C ���X16 插
槽 ， 若 是 您 的 � � 有 二 個 以 上 的 
�C���X16 插槽，請參考該����
��中建議安裝多張顯卡的位置。

3. 請確認顯卡已經正確地安裝在插槽
中。

本章節圖標中的��及顯卡只能參考，請依您所購買的型號為準。
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5.1.4 安裝驅動程序

請參考您的顯卡包裝盒內所附的����來進行安裝顯卡驅動程序。

請先確認您的 �C� ��xpress 顯卡驅動程序支持 ��D® Cross�ireX™ 技
術，請至 ��D 網�� http://www.amd.com 下載最新的驅動程序。

5.1.5 啟動 ��D® Cross�ireX™ 技術

安裝完顯卡與該設備的驅動程序後，請在 Windows ��下通過 ��D Catalyst™
（催化劑）控制面�來啟動 Cross�ireX™ 功能。

執行 ��D ���S�ON ��ngine Control Center

請依照以下步驟來啟動 ��D ���S�ON ��ngine Control Center 控制面�：

1. 在 Windows® 桌面上按鼠標右鍵選擇 ��D 
���S�ON ��ngine Control Center，您也可以在右
下方的工具列中在 ��D 圖標上按鼠標右鍵，
然後選擇 ���S�ON ��ngine Control Center。

2. 當系統檢測到安裝在��上的多張顯
卡時，會出現 ���S�ON ��ngine Control 
Center 窗口，點擊 G�o 來繼續進入 
���S�ON ��ngine Control Center 的高級
查看窗口。

啟動雙 Cross�ireX 技術

1. 在 ���S�ON ��ngine Control Center
窗口中，點擊 G�raphics Sett ings > 
�erformance > ��D Cross�ireX™ 
Configuration。

2. 在 G�raphics �dapter 列表中，選擇顯
卡作為顯示的圖形處理器（G���）。

3. 選擇 ��nable Cross�ireX™。

4. 點擊 �pply，然後點擊 OK 來離開設置
窗口。

1

2

3

4
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• 建議您安裝額外的����來����的����。

• 請��� N���D�� 網��（http://www.nzone.com）來��最新的顯卡
認證列表與支持的 3D 應�程序列表。

5.2 NVIDIA® SLI™ 技術

本��支持 N���D��® S��™（Scalable �ink �nterface）技術，可讓您在��上同時
安裝多重繪圖顯示接口的顯卡進行協同運行。請依照下列的步驟來將多重繪圖顯示接
口的顯卡安裝在本��上。

5.2.1 系統要求

• 在  S�� 模式，請準備二張經過 N���D��® 認證且支持 S��™ 技術的顯卡。

• 請確認您的顯卡驅動程序支持 N���D�� S�� 技術，並從 N���D�� 網頁（www.
nvidia.com）下載最新版本的驅動程序。

• 請確認您的電源（�S�）可以提供符合您系統最低�電需求的電量。請參考第二
章的相關說明。

1. 準備兩張支持 S�� 的顯卡。支持 S�� 的顯卡。 S�� 的顯卡。顯卡。。

2. 將二張顯卡分別插入 �C ���X16 插顯卡分別插入 �C ���X16 插分別插入 �C ���X16 插
槽 ， 若 是 您 的 � � 有 二 個 以 上 的� � 有 二 個 以 上 的有 二 個 以 上 的 
�C���X16 插槽，請參考該����������
�中建議安裝多張顯卡的位置。中建議安裝多張顯卡的位置。顯卡的位置。的位置。

3. 請確認顯卡已經正確地安裝在插槽顯卡已經正確地安裝在插槽已經正確地安裝在插槽
中。

5.2.2 二張 S�� 顯卡安裝說明

本章節圖標中的��及顯卡只能參考，請依照您所購買的型號為準。
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4. 對齊且緊密地將 S�� 橋接設備插入二張顯卡的金�指位置，並確認橋接設備已經設備插入二張顯卡的金�指位置，並確認橋接設備已經插入二張顯卡的金�指位置，並確認橋接設備已經顯卡的金�指位置，並確認橋接設備已經的金�指位置，並確認橋接設備已經設備已經已經
緊密的插入在正確的位置。

5. 將二條電源線分別從電源連接至二張顯卡的電源插座上。電源連接至二張顯卡的電源插座上。連接至二張顯卡的電源插座上。顯卡的電源插座上。的電源插座上。

6. 將 ��G�� 或 D��� 排線連接至顯卡。顯卡。。

金手指

SLI 橋接器

5.2.3 安裝驅動程序程序

請參考您的顯卡包裝盒內所附的����來進行安裝顯卡驅動程序。顯卡包裝盒內所附的����來進行安裝顯卡驅動程序。包裝盒內所附的����來進行安裝顯卡驅動程序。����來進行安裝顯卡驅動程序。來進行安裝顯卡驅動程序。顯卡驅動程序。驅動程序。程序。。

5.2.4 啟動 N���D��® S��™ 技術

安裝完顯卡與該設備的驅動程序後，請於 Windows ��ista ��下通過 N���D�� 控
制面�啟動 S�� 功能。

啟動 N���D�� 控制面�

請依照下列步驟來啟動 N���D�� 控制面�︰

�. 在 W i ndows ® 桌面上按鼠標右鍵，選擇 N�� �D �� 
Control �anel，N���D�� Control �anel 窗口即會出現
（請見步驟 B5）。

請先確認您的 �C� ��xpress 顯卡驅動程序支持 N���D��顯卡驅動程序支持 N���D��驅動程序支持 N���D��程序支持 N���D�� N���D��® S��™ 技術，請
至 N���D�� 網��（www.nvidia.com）下載最新的驅動程序。程序。。
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B1. 若按鼠標右鍵後，沒有 N���D�� Control �anel 項目，
請點擊 �ersonalize（個人化）。

B2. 在 �ersonalization（個人化） 窗口窗口
中，選擇 Display Settings（顯示設設
置））。

B3. 在 Display Settings（顯示設置）窗口設置）窗口）窗口窗口
中，選擇 �dvanced Settings（高級高級
設置））。
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B4. 選擇 N���D�� G�e�orce ，點擊點擊 Start 
the N���D�� Control �anel（啟動 
N���D�� 控制面�）。

B5. 接著N���D�� Control �anel 窗口即會
出現。

啟動 S�� 設置

由 N���D�� Control �anel 窗口中選擇 
Set S�� Configuration（調整 S�� 設置 
），接著點擊 ��nable S��（啟動 S��），
並設置使�的顯示屏。設置完成後，點擊 
�pply（應�）。
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華碩的聯絡信息

華碩電腦（上海）有限公司 ASUSTEK COMPUTER (SHANGHAI) 
CO., LTD

市場信息
地址： 上海市閔行莘庄工業區春東路508號
電話：+86-21-54421616
傳真：+86-21-54420099
互聯網：http://www.asus.com.cn/

技術支持
電話： +86-21-34074610

（800-820-6655）
電子郵件： http://www.asus.com.cn/email
在線支持： http://support.asus.com/

techserv/techserv.aspx

華碩電腦公司 ASUSTeK COMPUTER INC.（亞太地區）

市場信息
地址： 台灣臺北市北投區立德路15號
電話：+886-2-2894-3447
傳真：+886-2-2890-7798
電子郵件：info@asus.com.tw
互聯網：http://www.asus.com.tw

技術支持
電話：+86-21-38429911
傳真： +86-21-58668722, ext. 9101#
在線支持： http://support.asus.com/

techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER INTERNATIONAL（美國）

市場信息
地址： 800 Corporate Way, Fremont, CA 

94539, USA
傳真：+1-510-608-4555
互聯網：http://usa.asus.com

技術支持
電話：+1-812-282-2787
傳真：+1-812-284-0883
在線支持： http://support.asus.com/

techserv/techserv.aspx

ASUS COMPUTER GmbH（德國/奧地利）

市場信息
地址： Harkort Str. 21-23, D-40880 

Ratingen, Germany
傳真：+49-2102-959911
互聯網：http://www.asus.de
在線聯絡： http://www.asus.de/sales（僅回

答市場相關事務的問題）

技術支持
電話： +49-1805-010923（元件）
電話：+49-1805-010920（系統/筆記本 
    電腦/易系列產品/LCD）
傳真：+49-2102-9599-11
在線支持： http://support.asus.com/

techserv/techserv.aspx



EC
 D

ec
la

ra
tio

n 
of

 C
on

fo
rm

ity
 

W
e,

 th
e 

un
de

rs
ig

ne
d,

 
M

an
uf

ac
tu

re
r:

 
A

S
U

S
Te

k 
C

O
M

P
U

TE
R

 IN
C

. 
A

dd
re

ss
, C

ity
: 

N
o.

 1
50

, L
I-T

E
 R

D
., 

P
E

IT
O

U
, T

A
IP

E
I 1

12
, T

A
IW

A
N

 R
.O

.C
. 

C
ou

nt
ry

:
TA

IW
A

N

A
ut

ho
riz

ed
 re

pr
es

en
ta

tiv
e 

in
 E

ur
op

e:
 

A
S

U
S

 C
O

M
PU

TE
R

 G
m

bH
 

A
dd

re
ss

, C
ity

: 
H

A
R

K
O

R
T 

ST
R

. 2
1-

23
, 4

08
80

 R
A

TI
N

G
E

N
 

C
ou

nt
ry

: 
G

E
R

M
AN

Y

de
cl

ar
e 

th
e 

fo
llo

w
in

g 
ap

pa
ra

tu
s:

 
Pr

od
uc

t n
am

e 
: 

M
ot

he
rb

oa
rd

 

M
od

el
 n

am
e 

: 
R

A
M

PA
G

E 
IV

 F
O

R
M

U
LA

 

co
nf

or
m

 w
ith

 th
e 

es
se

nt
ia

l r
eq

ui
re

m
en

ts
 o

f t
he

 fo
llo

w
in

g 
di

re
ct

iv
es

: 
20

04
/1

08
/E

C
-E

M
C

 D
ire

ct
iv

e
 E

N
 5

50
22

:2
00

6+
A

1:
20

07
 

 E
N

 6
10

00
-3

-2
:2

00
6+

A1
:2

00
9+

A
2:

20
09

 
 E

N
 5

50
13

:2
00

1+
A

1:
20

03
+A

2:
20

06
 

 E
N

 5
50

24
:1

99
8+

A
1:

20
01

+A
2:

20
03

 
 E

N
 6

10
00

-3
-3

:2
00

8 
 E

N
 5

50
20

:2
00

7 
19

99
/5

/E
C

-R
 &

TT
E 

D
ire

ct
iv

e
 E

N
 3

00
 3

28
 V

1.
7.

1(
20

06
-0

5)
 

 E
N

 3
00

 4
40

-1
 V

1.
4.

1(
20

08
-0

5)
 

 E
N

 3
00

 4
40

-2
 V

1.
2.

1(
20

08
-0

3)
 

 E
N

 3
01

 5
11

 V
9.

0.
2(

20
03

-0
3)

 
 E

N
 3

01
 9

08
-1

 V
3.

2.
1(

20
07

-0
5)

 
 E

N
 3

01
 9

08
-2

 V
3.

2.
1(

20
07

-0
5)

 
 E

N
 3

01
 8

93
 V

1.
4.

1(
20

05
-0

3)
 

 E
N

 3
02

 5
44

-2
 V

1.
1.

1(
20

09
-0

1)
 

 E
N

 5
03

60
:2

00
1 

 E
N

 5
03

71
:2

00
2 

 E
N

 5
03

85
:2

00
2 

 E
N

 3
01

 4
89

-1
 V

1.
8.

1(
20

08
-0

4)
 

 E
N

 3
01

 4
89

-3
 V

1.
4.

1(
20

02
-0

8)
 

 E
N

 3
01

 4
89

-4
 V

1.
3.

1(
20

02
-0

8)
 

 E
N

 3
01

 4
89

-7
 V

1.
3.

1(
20

05
-1

1)
 

 E
N

 3
01

 4
89

-9
 V

1.
4.

1(
20

07
-1

1)
 

 E
N

 3
01

 4
89

-1
7 

V
2.

1.
1(

20
09

-0
5)

 
 E

N
 3

01
 4

89
-2

4 
V

1.
4.

1(
20

07
-0

9)
 

 E
N

 3
02

 3
26

-2
 V

1.
2.

2(
20

07
-0

6)
 

 E
N

 3
02

 3
26

-3
 V

1.
3.

1(
20

07
-0

9)
 

 E
N

 3
01

 3
57

-2
 V

1.
3.

1(
20

06
-0

5)
 

 E
N

 3
02

 6
23

 V
1.

1.
1(

20
09

-0
1)

 
20

06
/9

5/
EC

-L
VD

 D
ire

ct
iv

e
 E

N
 6

09
50

-1
:2

00
6 

E
N

 6
09

50
-1

:2
00

6+
A

11
:2

00
9 

 E
N

 6
00

65
:2

00
2+

A
1:

20
06

+A
11

:2
00

8 

20
09

/1
25

/E
C

-E
rP

 D
ire

ct
iv

e
R

eg
ul

at
io

n 
(E

C
) N

o.
 1

27
5/

20
08

 

 E
N

 6
23

01
:2

00
5 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) N
o.

 6
42

/2
00

9 

 E
N

 6
23

01
:2

00
5 

R
eg

ul
at

io
n 

(E
C

) N
o.

 2
78

/2
00

9 

 E
N

 6
23

01
:2

00
5 

V
er

. 
11

01
01

C
E 

m
ar

ki
ng

D
ec

la
ra

tio
n 

D
at

e:
 O

ct
. 3

1,
 2

01
1 

Ye
ar

 to
 b

eg
in

 a
ffi

xi
ng

 C
E 

m
ar

ki
ng

:2
01

1 

P
os

iti
on

 : 
 C

EO
N

am
e 

: 
Je

rr
y 

 S
he

n

S
ig

na
tu

re
 :

__
__

__
__

__

(E
C

 c
on

fo
rm

ity
 m

ar
ki

ng
)

D
E

C
L

A
R

A
T

IO
N

 O
F 

C
O

N
FO

R
M

IT
Y

Pe
r F

C
C

 P
ar

t 2
 S

ec
tio

n 
2.

 1
07

7(
a)

 

 
R

es
po

ns
ib

le
 P

ar
ty

 N
am

e:
 

A
su

s C
om

pu
te

r 
In

te
rn

at
io

na
l 

 
A

dd
re

ss
: 

80
0 

C
or

po
ra

te
 W

ay
, F

re
m

on
t, 

C
A

 9
45

39
.

 
Ph

on
e/

Fa
x 

N
o:

 
(5

10
)7

39
-3

77
7/

(5
10

)6
08

-4
55

5

he
re

by
 d

ec
la

re
s t

ha
t t

he
 p

ro
du

ct

Pr
od

uc
t N

am
e 

: M
ot

he
rb

oa
rd

 

  
  

  
  

  
  

M
od

el
 N

um
be

r :
 R

am
pa

ge
 IV

 F
or

m
ul

a 
C

on
fo

rm
s t

o 
th

e 
fo

llo
w

in
g 

sp
ec

ifi
ca

tio
ns

: 

FC
C 

Pa
rt 

15
, S

ub
pa

rt 
B,

 U
ni

nt
en

tio
na

l R
ad

ia
to

rs
 

FC
C 

Pa
rt 

15
, S

ub
pa

rt 
C,

 In
te

nt
io

na
l R

ad
ia

to
rs

 
FC

C 
Pa

rt 
15

, S
ub

pa
rt 

E,
 In

te
nt

io
na

l R
ad

ia
to

rs
 

Su
pp

le
m

en
ta

ry
 In

fo
rm

at
io

n:
 

Th
is 

de
vi

ce
 c

om
pl

ie
s 

w
ith

 p
ar

t 1
5 

of
 th

e 
FC

C 
Ru

le
s. 

O
pe

ra
tio

n 
is 

su
bj

ec
t t

o 
th

e 
fo

llo
w

in
g 

tw
o 

co
nd

iti
on

s: 
(1

) 
Th

is 
de

vi
ce

 m
ay

 n
ot

 c
au

se
 h

ar
m

fu
l 

in
te

rfe
re

nc
e,

 a
nd

 (
2)

 t
hi

s 
de

vi
ce

 m
us

t 
ac

ce
pt

 a
ny

 i
nt

er
fe

re
nc

e 
re

ce
iv

ed
, 

in
cl

ud
in

g 
in

te
rfe

re
nc

e 
th

at
 m

ay
 c

au
se

 u
nd

es
ire

d 
op

er
at

io
n.

 

 
R

ep
re

se
nt

at
iv

e 
Pe

rs
on

’s
 N

am
e 

:  
  

St
ev

e 
C

ha
ng

 / 
Pr

es
id

en
t 

 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

Si
gn

at
ur

e 
: 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
 D

at
e 

: 
  

  
  

  
O

ct
. 3

1,
 2

01
1 

  
  

  

V
er

. 1
10

10
1


	目录内容
	安全性须知
	电气方面的安全性
	操作方面的安全性

	关于这本用户手册
	用户手册的编排方式
	提示符号
	跳线帽及图标说明
	哪里可以找到更多的产品信息

	RAMPAGE IV FORMULA 规格列表

	第一章：产品介绍
	1.1 欢迎加入华硕爱好者的行列!
	1.2 产品包装
	1.3 特殊功能
	1.3.1 产品特写
	1.3.2 玩家共和国（ROG）智能型性能与超频功能
	1.3.3 清晰音质
	1.3.4 传输功能技术
	1.3.5 搭配软件


	第二章：硬件设备信息
	2.1 主板安裝前
	2.2 主板概述
	2.2.1 主板结构图
	2.2.2 中央处理器（CPU）
	2.2.3 系统内存
	2.2.4 扩展插槽
	2.2.5 主板上的内置开关
	2.2.6 内置 LED 指示灯
	2.2.7 跳线选择区
	2.2.8 内部连接端口

	2.3 创建您的计算机系统
	2.3.1 创建 PC 系统所需的其他工具与组件
	2.3.2 安装中央处理器
	2.3.3 处理器散热片与风扇安装
	2.3.4 安装内存条
	2.3.5 安装主板
	2.3.6 安装 ATX 电源
	2.3.7 安装 SATA 装置
	2.3.8 安装前面板输出/输入端口
	2.3.9 安装扩充卡
	2.3.10 后侧面板端口
	2.3.11 音效输出/输出连接图标说明

	2.4 第一次启动计算机
	2.5 关闭电源

	第三章：BIOS 程序设置
	3.1 认识 BIOS 程序
	3.2 BIOS 设置程序
	3.2.1 Advanced Mode
	3.2.2 EZ Mode

	3.3 Extreme Tweaker 选单（Extreme Tweaker menu）
	3.4 主选单（Main Menu）
	3.4.1 System Language [English]
	3.4.2 System Date [Day XX/XX/XXXX]
	3.4.3 System Time [XX:XX:XX]
	3.4.4 安全性选单（Security）

	3.5 进阶选单（Advanced menu）
	3.5.1 处理器设置（CPU Configuration）
	3.5.2 系统代理设置（System Agent Configuration）
	3.5.3 PCH 设置（PCH Configuration）
	3.5.4 SATA 装置设置（SATA Configuration）
	3.5.5 USB 装置设置（USB Configuration）
	3.5.6 内建装置设置（OnBoard Devices Configuration）
	3.5.7 高级电源管理设置（APM Configuration）

	3.6 监控菜单（Monitor menu）
	3.7 启动菜单（Boot menu）
	3.8 工具菜单（Tools menu）
	3.8.1 ASUS EZ Flash 2
	3.8.2 ASUS SPD Information
	3.8.3 ASUS O.C. Profile
	3.8.4 BIOS Flashback
	3.8.5 GO Button File

	3.9 离开 BIOS 程序（Exit menu）
	3.10 更新 BIOS 程序
	3.10.1 华硕在线更新
	3.10.2 华硕 EZ Flash 2
	3.10.3 华硕 CrashFree BIOS 3
	3.10.4 华硕 BIOS Updater
	3.10.5 USB BIOS Flashback


	第四章：软件支持
	4.1 安装操作系统
	4.2 驱动及应用程序DVD 光盘信息
	4.2.1 执行驱动及公用程序 DVD 光盘
	4.2.2 取得软件使用手册

	4.3 软件信息
	4.3.1 华硕 AI Suite II 程序
	4.3.2 华硕 TurboV EVO 程序
	4.3.3 华硕 DIGI+ Power Control 程序
	4.3.4 华硕 EPU 程序
	4.3.5 华硕 Fan Xpert 程序
	4.3.6 华硕 Sensor Recorder（传感器记录）功能
	4.3.7 华硕 Probe II 程序
	4.3.8 USB 3.0 Booster 程序
	4.3.9 Ai Charger+ 功能
	4.3.10 华硕在线更新程序（ASUS Update）
	4.3.11 MyLogo2 程序
	4.3.12 ROG Connect 设定
	4.3.13 音效设置程序
	4.3.14 Sound Blaster X-Fi MB 2 音效设置程序

	4.4 RAID 功能设置
	4.4.1 RAID 定义
	4.4.2 安装 Serial ATA（SATA）硬盘
	4.4.3 在 BIOS 程序中设置 RAID
	4.4.4 进入 Intel® Rapid Storage Technology Option ROM 公用程序

	4.5 建立一张搭载有 RAID 驱动程序的磁盘
	4.5.1 在不进入操作系统状态下建立 RAID 驱动程序磁盘
	4.5.2 在 Windows® 操作系统中建立 RAID 驱动程序磁盘
	4.5.3 在安装 Windows® 操作系统时安装 RAID 驱动程序
	4.5.4 使用 USB 软驱


	第五章：多绘图处理器技术支持
	5.1 AMD® CrossFireX™ 技术
	5.1.1 设置需求
	5.1.2 安装开始前
	5.1.3 安装二张 CrossFireX™ 显卡
	5.1.4 安装驱动程序
	5.1.5 启动 AMD® CrossFireX™ 技术

	5.2 NVIDIA® SLI™ 技术
	5.2.1 系统要求
	5.2.2 二张 SLI 显卡安装说明
	5.2.3 安装驱动程序
	5.2.4 启动 NVIDIA® SLI™ 技术



